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Disclaimer:

Specifications and information contained in this documentation are furnished for
informational use only and subject to change without notice, and should not be
constructed as a commitment by ASRock. ASRock assumes no responsibility for
any errors or omissions that may appear in this documentation.

With respect to the contents of this documentation, ASRock does not provide
warranty of any kind, either expressed or implied, including but not limited to
the implied warranties or conditions of merchantability or fitness for a particular
purpose.

In no event shall ASRock, its directors, officers, employees, or agents be liable for
any indirect, special, incidental, or consequential damages (including damages for
loss of profits, loss of business, loss of data, interruption of business and the like),
even if ASRock has been advised of the possibility of such damages arising from any
defect or error in the documentation or product.
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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”

ASRock Website: http://www.asrock.com



AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for
any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled
to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the
failure does not amount to a major failure. If you require assistance please call ASRock Tel
: +886-2-28965588 ext.123 (Standard International call charges apply)

CE Warning

This device complies with directive 2014/53/EU issued by the Commision of the European
Community.

This equipment complies with EU radiation exposure limits set forth for an uncontrolled
environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between
the radiator & your body.

Operations in the 5.15-5.35GHz band are restricted to indoor usage only.
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Radio transmit power per transceiver type

2400-2483.5 MHz 18.5+/-1.5dbm
5150-5250 MHz 21.5+/-1.5 dbm
18.5 + / -1.5 dbm (no TPC)
21.5 +/ -1.5 dbm (TPC)
25.5+/-1.5 dbm (no TPC)
28.5+/-1.5 dbm (TPC)
Bluetooth 2400-2483.5 MHz 8.5+ /-1.5 dbm

WiFi 5250-5350 MHz

5470-5725 MHz
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Motherboard Layout
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2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_B1)
2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A2, DDR4_B2)
ATX 12V Power Connector (ATX12V2)

ATX 12V Power Connector (ATX12V1)

Addressable LED Header (ADDR_LED2)

2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_C2, DDR4_D2)
2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_C1, DDR4_D1)
RGB LED Header (RGB_HEADER?2)

ATX Power Connector (ATXPWRI)

CPU Fan Connector (CPU_FAN1)

Chassis / Waterpump Fan Connector (CHA_FAN1/WP)
CPU / Waterpump Fan Connector (CPU_FAN2/WP)
Front Panel Type C USB 3.2 Gen2 Header (USB32_TCl)
USB 3.2 Genl Header (USB3_5_6)

SATA3 Connectors (SATA3_0_1)

SATA3 Connectors (SATA3_2_3)

SATA3 Connectors (SATA3_4_5)

SATA3 Connectors (SATA3_6_7)

SATA3 Connectors (SATA3_A1_A2)

SPI TPM Header (SPI_TPM_]J1)

Power LED and Speaker Header (SPK_PLED1)

System Panel Header (PANEL1)

Power Button (PWRBTN1)

Reset Button (RSTBTNI1)

Chassis / Waterpump Fan Connector (CHA_FAN2/WP)
Clear CMOS Jumper (CLRMOS1)

Chassis / Waterpump Fan Connector (CHA_FAN3/WP)
Chassis / Waterpump Fan Connector (CHA_FAN4/WP)
USB 2.0 Header (USB5_6)

USB 2.0 Header (USB3_4)

Addressable LED Header (ADDR_LEDI)

RGB LED Header (RGB_HEADERI)

Virtual RAID On CPU Header (VROCI)

Chassis / Waterpump Fan Connector (CHA_FAN5/WP)
Thunderbolt AIC Connector (TB1)

Front Panel Audio Header (HD_AUDIO1)
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I/0 Panel
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1 LAN RJ-45 Port (Intel® 1219V)* 8 Microphone (Pink)
2 2.5GLAN RJ-45 Port 9 Optical SPDIF Out Port
(Dragon RTL8125AG)** 10 USB 3.2 Genl Port (USB3_3_4)****
3 Central / Bass (Orange) 11  USB 3.2 Genl Port (USB3_1_2)
4 Rear Speaker (Black) 12 USB 2.0 Port (USB2_1_2)
5 Line In (Light Blue) 13 Antenna Ports
6  Front Speaker (Lime)** 14  Clear CMOS Button
7  USB 3.2 Gen2x2 Type-C Port (ASMedia ASM3242)

* There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED
‘ SPEED LED
|
| ~ L
LAN Port
Activity / Link LED Speed LED
Status Description Status Description
Off No Link Off 10Mbps connection
Blinking Data Activity Orange 100Mbps connection
On Link Green 1Gbps connection




**There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED

SPEED LED
|
I I

S

LAN Port

Activity / Link LED Speed LED

Status Description Status Description

Off No Link Off 10Mbps connection
Blinking Data Activity Orange 100Mbps/1Gbps connection
On Link Green 2.5Gbps connection

X If you use a 2-channel speaker, please connect the speaker’s plug into “Front Speaker Jack”. See the table below

for connection details in accordance with the type of speaker you use.

Audio Output Front Speaker RearSpeaker Central /Bass Lineln
Channels (No. 6) (No. 4) (No. 3) (No. 5)

4 Y% \% - -

6 \ \' A\ -

8 \% A% A% \Y%

¢ ACPI wake-up function is not supported on USB3_3_4 ports.
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Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock X299 Taichi CLX motherboard, a reliable
motherboard produced under ASRock’s consistently stringent quality control.
It delivers excellent performance with robust design conforming to ASRock’s

commitment to quality and endurance.

content of this documentation will be subject to change without notice. In case any modi-

Q Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

fications of this documentation occur, the updated version will be available on ASRock’s
website without further notice. If you require technical support related to this mother-
board, please visit our website for specific information about the model you are using. You
may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock’s website as well. ASRock

website http://www.asrock.com.

1.1 Package Contents

« ASRock X299 Taichi CLX Motherboard (ATX Form Factor)
« ASRock X299 Taichi CLX Quick Installation Guide

« ASRock X299 Taichi CLX Support CD

« 1x ASRock SLI_HB_Bridge_2S Card (Optional)

« 1x ASRock WiFi 2.4/5 GHz Antenna (Optional)

« 1x ASRock Screwdriver (Optional)

« 4x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)

« 3 x Screws for M.2 Sockets (Optional)

3 x Standoffs for M.2 Sockets (Optional)



1.2 Specifications

Platform

CPU

Chipset

Memory

Expansion
Slot

« ATX Form Factor
« 8 Layer PCB
« 20z Copper PCB

- Supports Intel® Core™ X-Series Processor Family for the
LGA 2066 Socket (Cascade Lake-X, Skylake X Refresh and
Skylake X)

- Digi Power design

+ 13 Power Phase design

+ Supports Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0

+ Supports ASRock Hyper BCLK Engine III

- Intel® X299

+ Quad Channel DDR4 Memory Technology
» 8x DDR4 DIMM Slots
. Supports DDR4 4200+(0C)*/4133(OC)/4000(0C)/3866(OC)
/3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3200(0C)/2933(0C)/2800
(0C)/2666/2400/2133 non-ECC, un-buffered memory
* The maximum memory frequency supported may vary by
processor type.
* Please refer to Memory Support List on ASRock’s website for
more information. (http://www.asrock.com/)
+ Max. capacity of system memory: 256GB
- Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
+ 15u Gold Contact in DIMM Slots

+ 4 x PCI Express 3.0 x16 Slots*
*If you install CPU with 48 lanes, PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE5
will run at x16/x8/x16/x8.
If a M.2 PCI Express module is installed on M2_1 or M2_2,
PCIE2 will downgrade to x4 mode.
If M.2 PCI Express modules are installed on M2_1 and M2_2,
PCIE2 will be disabled.
*If you install CPU with 44 lanes, PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE5
will run at x16/x4/x16/x8.
If a M.2 PCI Express module is installed on M2_1, PCIE2 will
be disabled.
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Audio

*If you install CPU with 28 lanes, PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE5
will run at x16/x4/x8/x0.
If a M.2 PCI Express module is installed on M2_1, PCIE2 will
be disabled.
* Supports NVMe SSD as boot disks
+ 1xPCI Express 3.0 x1 Slot
- Supports AMD 3-Way CrossFireX"™ and CrossFireX "™ **
- Supports NVIDIA® 3-Way SLI"™ and SLI"™**
** 3. Way CrossFireX"" and 3-Way SLI"™ are only supported
with CPU with 48 lanes or 44 lanes.
+ 1x Vertical M.2 Socket (Key E) with the bundled WiFi-
802.11ax module (on the rear I/0)
+ 15p Gold Contact in VGA PCle Slot (PCIE1 and PCIE3)

. 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek
ALC1220 Audio Codec)
+ Premium Blu-ray Audio support
+ Supports Surge Protection (ASRock Full Spike Protection)
- Supports Purity Sound™ 4
- Nichicon Fine Gold Series Audio Caps
- 120dB SNR DAC with Differential Amplifier
- NE5532 Premium Headset Amplifier for Front Panel
Audio Connector (Supports up to 600 Ohm headsets)
- Pure Power-In
- Direct Drive Technology
- PCB Isolate Shielding
- Impedance Sensing on Rear Out port
- Individual PCB Layers for R/L Audio Channel
- Gold Audio Jacks
- 15p Gold Audio Connector
+ Supports DTS Connect



LAN 1x 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s (Dragon
RTL8125AG):
+ Supports Dragon 2.5G LAN Software
- Smart Auto Adjust Bandwidth Control
- Visual User Friendly Ul
- Visual Network Usage Statistics
- Optimized Default Setting for Game, Browser, and
Streaming Modes
- User Customized Priority Control
+ Supports Wake-On-LAN
+ Supports Lightning/ESD Protection
+ Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
+ Supports PXE
1 x Intel Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s (1 x Intel® I1219V):
+ Supports Wake-On-LAN
+ Supports Lightning/ESD Protection
+ Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
+ Supports PXE

Wireless + Intel® 802.11ax WiFi Module
LAN + Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ax
+ Supports Dual-Band (2.4/5 GHz)
+ Supports high speed wireless connections up to 2.4Gbps
+ 2 antennas to support 2 (Transmit) x 2 (Receive) diversity
technology
+ Supports Bluetooth 5.0 + High speed class II
+ Supports MU-MIMO

Rear Panel + 2x Antenna Ports
1/0 + 1x Optical SPDIF Out Port
+ 2xUSB 2.0 Ports (Supports ESD Protection)
+ 1xUSB 3.2 Gen2x2 Type-C Port (20 Gb/s)
(ASMedia ASM3242) (Supports ESD Protection)
* Ultra USB Power is supported on USB3_3_4 ports.
* ACPI wake-up function is not supported on USB3_3_4 ports.
+ 4xUSB 3.2 Genl Ports (Supports ESD Protection)
+ 2xRJ-45 LAN Ports with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)
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Storage

Connector

« 1x Clear CMOS Button
+ HD Audio Jacks: Rear Speaker / Central / Bass / Line in /
Front Speaker / Microphone (Gold Audio Jacks)

+ 8xSATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology
17 and Intel Smart Response Technology), NCQ, AHCI and
Hot Plug*

*If M2_3 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_7
will be disabled.

+ 2xSATA3 6.0 Gb/s Connectors by ASMedia ASM1061,
support NCQ, AHCI and Hot Plug

+ 2x Ultra M.2 Sockets (M2_1 and M2_2), support M Key
type 2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen3
x4 (32 Gb/s)**

+ 1x Ultra M.2 Socket (M2_3), supports M Key type
2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2
PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** M2_2 is only supported with CPU with 48 lanes.

** Supports Intel® Optane™
** Supports PCle RAID

** Supports NVMe SSD as boot disks

Technology

+ 1x Virtual RAID On CPU Header
+ 1x SPI TPM Header
+ 1xPower LED and Speaker Header
- 2xRGB LED Headers
* Supports in total up to 12V/3A, 36W LED Strip
+ 2x Addressable LED Headers
* Support in total up to 5V/3A, 15W LED Strip
+ 1x CPU Fan Connector (4-pin)
* The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum
1A (12W) fan power.
+ 1x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The CPU/Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
+ 5x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
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BIOS
Feature

Hardware
Monitor

* The Chassis/ Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
* CPU_FAN2/WP, CHA_FANI1~5/WP can auto detect if 3-pin
or 4-pin fan is in use.
+ 1x24 pin ATX Power Connector (Hi-Density Power
Connector)
+ 2x8pin 12V Power Connectors (Hi-Density Power
Connector)
+ 1xFront Panel Audio Connector (15p Gold Audio
Connector)
+ 1 x Thunderbolt AIC Connector (5-pin)
* The Thunderbolt™ AIC card can be installed in the enabled
PCle slot (depending on CPU type).
+ 2xUSB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports) (Supports
ESD Protection)
+ 1xUSB 3.2 Genl Header (Supports 2 USB 3.2 Genl ports)
(Supports ESD Protection)
+ 1xFront Panel Type C USB 3.2 Gen2 Header (ASMedia
ASM3142)
+ 1xDr. Debug with LED
+ 1x Power Button with LED
« 1xReset Button

+ 2x AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support
(1 x Main BIOS and 1 x Backup BIOS)

+ Supports Secure Backup UEFI Technology

+ ACPI 6.1 Compliant wake up events

+ SMBIOS 3.0 Support

- CPU,DRAM, VPPM, VTTM, PCH 1.0V, VCCMPHY, VC-
CIO, VCCSA, CPUPLL, CLK VDD Voltage Multi-adjust-
ment

+ Temperature Sensing: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/
Water Pump Fans

+ Fan Tachometer: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/ Water
Pump Fans

+ Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU tempera-
ture): CPU, CPU/Water Pump, Chassis/ Water Pump Fans

+ Fan Multi-Speed Control: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/
Water Pump Fans
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+ Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, DRAM,
PCH 1.0V, VCCIO, VCCSA

0os + Microsoft® Windows® 10 64-bit
Certifica- - FCC,CE
tions + ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)

* For detailed product information, please visit our website: http://www.asrock.com

Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including adjusting

A the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using third-party
overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or even cause damage to
the components and devices of your system. It should be done at your own risk and expense.
We are not responsible for possible damage caused by overclocking.

11
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1.3 WiFi-802.11ax Module and ASRock WiFi 2.4/5 GHz
Antenna

WiFi-802.11ax + BT Module

This motherboard comes with an exclusive WiFi 802.11 a/b/g/n/ax + BT v5.0
module (pre-installed on the rear I/O panel) that offers support for WiFi 802.11 a/b/
g/n/ax connectivity standards and Bluetooth v5.0. WiFi + BT module is an easy-to-
use wireless local area network (WLAN) adapter to support WiFi + BT. Bluetooth
v5.0 standard features Smart Ready technology that adds a whole new class of
functionality into the mobile devices. BT 5.0 also includes Low Energy Technology
and ensures extraordinary low power consumption for PCs. The 2T2R WiFi
solution sets a WiFi high speed standard and offers max link rate up to 2.4Gbps.

* The transmission speed may vary according to the environment.

ASRock WiFi 2.4/5 GHz Antenna
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1.4 USB 3.2 Gen2 x2 Module

Specifications

Platform o Size: 1.45-in x 1.65-in, 3.7 cm x 4.2 cm

Controller « ASMedia ASM3242 Controller

« Proprietary design for Asrock specific motherboard

* Please note that plugging into other M.2 connector may
damage the motherboard and this module

« 1x USB 3.2 Gen2x2 Type-C Port (Supports ESD Protection
(ASRock Full Spike Protection))

*For charging Type-A USB devices, we suggest using the Type-A
connectors on your motherboard.

Connector

*This port supports power outputs up to 5V/3A. For charging Type-C
USB devices, the device should support Type-C standards

to adjust the current because it will be different in Power On state (3
Amp) and Sleep state (1 Amp).

*Some Type-C USB devices may only be charged by its own adapter.

« Microsoft® Windows® 10 64-bit

TBT_M2_1

USB3.2 GeniZ /ﬁ/@p

Type-C Port

13
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Chapter 2 Installation

This is an ATX form factor motherboard. Before you install the motherboard, study

the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard
components. Failure to do so may cause physical injuries and damages to motherboard
components.

In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

Hold components by the edges and do not touch the ICs.

Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-
tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.
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2.1 Installing the CPU

1. Before you insert the 2066-Pin CPU into the socket, please check if the PnP cap is on the
ﬁ socket, if the CPU surface is unclean, or if there are any bent pins in the socket. Do not
force to insert the CPU into the socket if above situation is found. Otherwise, the CPU
will be seriously damaged.
2. Unplug all power cables before installing the CPU.

CAUTION:
Please note that X299 platform is only compatible with the LGA 2066 socket, which is
incompatible with the LGA 2011-3 socket (for X99 platform).

15
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Please save and replace the cover if the processor is removed. The cover must be placed if
you wish to return the motherboard for after service.

17



2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink




2.3 Installation of Memory Modules (DIMM)

X299 Taichi CLX

This motherboard provides eight 288-pin DDR4 (Double Data Rate 4) DIMM slots, and

supports Quad Channel Memory Technology.

f 1. For quad channel configuration, you always need to install identical (the same brand,

speed, size and chip-type) DDR4 DIMM pairs.
2. Itis not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4 slot;
otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.

3. The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to the
motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect orientation.

Quad Channel Memory Configuration (For CPU with 48, 44 or 28 PCle

lanes)

Populated Populated
Populated
Populated Populated
Populated
Populated Populated
Populated
Populated Populated
Populated

+ Due to Intel” CPU spec definition, please install the memory modules on DDR4_Al,
DDR4_B1, DDR4_C1 and DDR4_DI1 for first priority. If the four DDR4 DIMM slots
above are fully installed, and you want to use more than four memory modules, please
install the other memory modules from left to right (from DDR4_A2, DDR4_B2,

DDR4_D2 to DDR4_C2.)

« If only two memory modules are installed in the DDR4 DIMM slots, then Dual

Channel Memory Technology is activated. If three memory modules are installed, then

Triple Channel Memory Technology is activated. If more than four memory modules
are installed in the DDR4 DIMM slots, then Quad Channel Memory Technology is

activated.

19
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2.4 Expansion Slots (PCl Express Slots)

There are 5 PCI Express slots on the motherboard.

Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is switched off
or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the expansion card and
make necessary hardware settings for the card before you start the installation.

PCle slots:

PCIE1 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards.
PCIE2 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x8 lane width graphics cards.
PCIE3 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards.
PCIE4 (PCle 3.0 x1I slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.

PCIE5 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x8 lane width graphics cards.

*If you install CPU with 48 lanes, PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE5 will run at x16/x8/
x16/x8.

* If you install CPU with 44 lanes, PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE5 will run at x16/x4/
x16/x8.

* If you install CPU with 28 lanes, PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE5 will run at x16/x4/
x8/x0.

PCle Slot Configurations (For CPU with 48 PCle lanes)

PCIE1 PCIE2 PCIE3 PCIE4 PCIE5

Single Graphics Card x16 N/A N/A N/A N/A
Two Graphics Cards in
CrossFireX™ or SLI™ x16 N/A x16 N/A N/A
Mode
Three Graphics Cards in
3-Way CrossFireX™ Mode x16 N/A x16 N/A x8

or 3-Way SLI™ Mode

If a M.2 PCI Express module is installed on M2_1 or M2_2, PCIE2 will downgrade to x4 mode.
If M.2 PCI Express modules are installed on M2_1 and M2_2, PCIE2 will be disabled.

21



PCle Slot Configurations (For CPU with 44 PCle lanes)

PCIE1 PCIE2 PCIE3 PCIE4 PCIE5

Single Graphics Card x16 N/A N/A N/A N/A
Two Graphics Cards in
CrossFireX™ or SLI™ x16 N/A x16 N/A N/A
Mode
Three Graphics Cards in
3-Way CrossFireX™ Mode x16 N/A x16 N/A x8

or 3-Way SLI™ Mode

If a M.2 PCI Express module is installed on M2_1, PCIE2 will be disabled.

PCle Slot Configurations (For CPU with 28 PCle lanes)

PCIE1 PCIE2 PCIE3 PCIE4 PCIE5

Single Graphics Card x16 N/A N/A N/A N/A
Two Graphics Cards in
CrossFireX"™ or SLI™ x16 N/A x8 N/A N/A
Mode

If a M.2 PCI Express module is installed on M2_1, PCIE2 will be disabled.

chassis fan connector (CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/WP, CHA_FAN4/

Q For a better thermal environment, please connect a chassis fan to the motherboard’s
WP or CHA_FAN5/WP) when using multiple graphics cards.

*If you install CPU with 44 or 28 lanes and encounter CrossFire issues, please
do the followings.

1. Enter UEFI by pressing <F2> or <Del> during system startup.

2. Select “Boot > CSM” from the menu.

3. Set "Launch Storage OpROM policy" to "UEFI only".

4. Press F10 to Save and Exit.

22



PCIE Slot Speed (For CPU with 48 PCle lanes)

PCIE1

PCIE2

PCIE3

PCIE4

PCIE5

x16

x8

x16

x1 (PCH)

x8

X299 Taichi CLX

*If M.2 PCI Express modules are installed on M2_1 and M2_2, PCIE2 will be disabled.

PCIE Slot Speed (For CPU with 44 PCle lanes)

PCIE1

PCIE2

PCIE3

PCIE4

PCIE5

*If a M.2 PCI Express module is installed on M2_1, PCIE2 will be disabled.

x16

x4

x16

x1 (PCH)

x8

PCIE Slot Speed (For CPU with 28 PCle lanes)

PCIE1

PCIE2

PCIE3

PCIE4

PCIE5

*If a M.2 PCI Express module is installed on M2_1, PCIE2 will be disabled.

x16

x4

x8

x1 (PCH)

N/A

23
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2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is

“Open”.

W

Short Open
Clear CMOS Jumper Short: Clear CMOS
(CLRCMOSI) Open: Default

2-pin Jumper
(see p.1, No. 26) P P

CLRCMOSI allows you to clear the data in CMOS. The data in CMOS includes
system setup information such as system password, date, time, and system setup
parameters. To clear and reset the system parameters to default setup, please
turn off the computer and unplug the power cord, then use a jumper cap to short
the pins on CLRCMOSI for 3 seconds. Please remember to remove the jumper
cap after clearing the CMOS. If you need to clear the CMOS when you just finish
updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it down
before you do the clear-CMOS action.

Q The Clear CMOS Button has the same function as the Clear CMOS jumper.
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2.6 Onboard Headers and Connectors

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over these
headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors will cause
permanent damage to the motherboard.

System Panel Header PLED: Connect the power
(9-pin PANELI)
(see p.1, No. 22)

button, reset button and
system status indicator on
the chassis to this header

according to the pin

HDLED+ assignments below. Note
the positive and negative
pins before connecting
the cables.

PWRBTN (Power Button):
Connect to the power button on the chassis front panel. You may configure the way to turn
off your system using the power button.

RESET (Reset Button):
Connect to the reset button on the chassis front panel. Press the reset button to restart the
computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when the
system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep state. The
LED is off when the system is in $4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on when the
hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists of power
button, reset button, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc. When connect-

ing your chassis front panel module to this header, make sure the wire assignments and the

pin assignments are matched correctly.
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Power LED and Speaker SPEAKER Please connect the
DUMMY .
Header DUMMY chassis power LED and
(7-pin SPK_PLED1) +5V | the chassis speaker to this
(see p.1, No. 21) @)[e) header.
1 @)
|
PLED+|
PLED+
PLED-
Serial ATA3 Connectors = These ten SATA3

(SATA3_0_1:
see p.1, No. 15)
(SATA3_2_3:
see p.1, No. 16)
(SATA3_4_5:
see p.1, No. 17)
(SATA3_6_7:
see p.1, No. 18)
(SATA3_A1_A2:
see p.1, No. 19)

J [r

d r

4 [r

f—] ——1 I——1 (——1

SATA3_6 SATA3_4 SATA3_2 SATA3 0

]

SATA3_A2 SATA3_7 SATA3_5 SATA3_3 SATA3_1

SATA3_A1
1

connectors support SATA
data cables for internal
storage devices with up to
6.0 Gb/s data transfer rate.
* To minimize the boot
time, use Intel® X299
SATA ports (SATA3_0~7)
for your bootable devices.
*If M2_3 is occupied by

a SATA-type M.2 device,
SATA3_7 will be disabled.

USB 2.0 Headers
(9-pin USB3_4)
(see p.1, No. 30)
(9-pin USB5_6)
(see p.1, No. 29)

USB_PWR
P-

There are two headers
on this motherboard.
Each USB 2.0 header can
support two ports.
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USB 3.2 Genl Header oy vl There is one header on
(19-pin USB3_5_6) IntA_PB_D- GND this motherboard. This
GND IntA_PA_SSTX+
(see p.1, No. 14) IntA_PB_SSTX+ IntA_PA_SSTX- USB 3.2 Genl header can
IntA_PB_SSTX- GND.
i ro_somce JO[Q]marass  SUPPOTLTWO ports.
IntA_PB_SSRX- Vbus
Vbus
Front Panel Type C USB There is one Front
3.2 Gen2 Header Panel Type C USB 3.2
(26-pin USB32_TC1) Gen2 Header on this
(see p.1, No. 13) motherboard. This header
is used for connecting a
USB Type-C Cable USB 3.2 Gen2 module for
additional USB 3.2 Gen2
ports.
GND
Front Panel Audio Header PRETNC et This header is for
(9-pin HD_AUDIO1) ‘ | OV connecting audio devices
(see p.1, No. 36) oo 8 S g to the front audio panel.
‘ [ Toura.L
J_SENSE
our2 R
MIC2_R
MIC2_L

1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis must sup-
Q port HDA to function correctly. Please follow the instructions in our manual and chassis

manual to install your system.

2. Ifyou use an AC’97 audio panel, please install it to the front panel audio header by the
steps below:
A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.
B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.
C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).
D. MIC_RET and OUT_RET are for the HD audio panel only. You don’t need to connect
them for the AC’97 audio panel.
E. To activate the front mic, go to the “FrontMic” Tab in the Realtek Control panel and
adjust “Recording Volume”.
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Chassis Water Pump Fan
Connectors

(4-pin CHA_FAN1/WP)
(see p.1, No. 11)

(4-pin CHA_FAN2/WP)
(see p.1, No. 25)

4-pin CHA_FAN3/WP)
see p.1, No. 27)
4-pin CHA_FAN4/WP)
see p.1, No. 28)
4-pin CHA_FAN5/WP)
see p.1, No. 34)

A~ o~ N~~~

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

B,Nw s

12 34

This motherboard
provides five 4-Pin water
cooling chassis fan
connectors. If you plan to
connect a 3-Pin chassis
water cooler fan, please
connect it to Pin 1-3.

CPU Fan Connector
(4-pin CPU_FAN1)
(see p.1, No. 10)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

1.2 3 4

This motherboard
provides a 4-Pin CPU fan
(Quiet Fan) connector.

If you plan to connect a
3-Pin CPU fan, please
connect it to Pin 1-3.

CPU Water Pump Fan
Connector

(4-pin CPU_FAN2/WP)
(see p.1,No. 12)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

This motherboard
provides a 4-Pin water
cooling CPU fan
connector. If you plan
to connect a 3-Pin CPU
water cooler fan, please

connect it to Pin 1-3.

ATX Power Connector
(24-pin ATXPWRI)
(see p.1,No. 9)

This motherboard
provides a 24-pin ATX
power connector. To use a
20-pin ATX power supply,
please plug it along Pin 1
and Pin 13.
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ATX 12V Power 8 — ° This motherboard
Connectors NN provides two 8-pin ATX
(8-pin ATX12V1) 4 LU 1 12V power connectors. To
(see p.1, No. 4) use a 4-pin ATX power
(8-pin ATX12V2) supply, please plug it along
(see p.1, No. 3) Pin 1 and Pin 5.
*Warning: Please make
sure that the power cable
connected is for the CPU
and not the graphics
card. Do not plug the
PClIe power cable to this
connector.
SPI TPM Header STpa This connector supports SPI
(13-pin SPI_TPM_]J1) D“chiSPI os: Trusted Platform Module (TPM)
(see p.1, No. 20) | RlsTTé‘MileQ system, which can securely store
BIOIOIOIOIOI0 keys, digital certificates, pass-
1[QIQIQIQIO]O words, and data. A TPM system
Glep' TPu_cst also helps enhance network
SPLMISO security, protects digital
P 002 identities, and ensures platform
integrity.
Thunderbolt AIC Please connect a Thunderbolt™
Connector add-in card (AIC) to this
(5-pin TBI) ! connector via the GPIO cable.

(see p.1, No. 35)

*The Thunderbolt™ AIC card can
be installed in the enabled PCle
slot (depending on CPU type).
If you install CPU with 48 lanes,
install the card to PCIEL, 2, 3
or5.

If you install CPU with 44 lanes,
install the card to PCIEL, 2, 3
or5.

If you install CPU with 28 lanes,
install the card to PCIEL, 2 or 3.
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RGB LED Headers
(4-pin RGB_HEADERI)
(see p.1, No. 32)

(4-pin RGB_HEADER?2)
(see p.1, No. 8)

12VG R B

These two RGB headers are used
to connect RGB LED

extension cable which allows
users to choose from various LED
lighting effects.

Caution: Never install the RGB
LED cable in the wrong orienta-
tion; otherwise, the cable may
be damaged.

*Please refer to page 45 for
further instructions on this

header.

Addressable LED Headers
(3-pin ADDR_LED1)

(see p.1, No. 31)

(3-pin ADDR_LED?2)

(see p.1, No. 5)

1
GND
DO_ADDR

VouT

These two Addressable LED
headers are used to connect
Addressable LED extension cable
which allows users to choose
from various LED lighting
effects.

Caution: Never install the
Addressable LED cable in the
wrong orientation; otherwise,
the cable may be damaged.
*Please refer to page 46 for
further instructions on this
header.
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Virtual RAID On CPU 1 This connector supports Intel®
Header GND Virtual RAID on CPU and
(4-pin VROCI) +3VSBGND NVME/AHCI RAID on CPU
(see p.1, No. 33) VROC RAID KEY PCIE.

With the introduction of the Intel VROC product, there are three modes of operation:
SKU HW key required  Key features

« Pass-thru only (no RAID)

LED Management
Pass-thru ~ Not needed 8
» Hot Plug Support

» RAID 0 support for Intel Fultondale NVMe SSDs

Pass-thru SKU features
« RAIDO, 1,10

Standard VROCSTANMOD

Premium VROCPREMMOD
Standard SKU features

« RAIDS5

RAID 5 Write Hole CI
1SS VROCISSDMOD rite Hole Llosure

*Only Intel SSDs are supported.
*For further details on VROC, please refer to the official information released by Intel.
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2.7 Smart Switches

The motherboard has three smart switches: Power Button, Reset Button and Clear

CMOS Button, allowing users to quickly turn on/off the system, reset the system or

clear the CMOS values.

Power Button
(PWRBTN)
(see p.1, No. 23)

Power Button allows users
to quickly turn on/off the

system.

Reset Button
(RSTBTN)

Reset Button allows

users to quickly reset the

(see p.1, No. 24) system.

Clear CMOS Button Clear CMOS Button
(CLRCBTN1) allows users to quickly
(see p.4, No. 14) clear the CMOS values.

This function is workable only when you power off your computer and unplug the power

supply.
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2.8 Dr. Debug

Dr. Debug is used to provide code information, which makes troubleshooting even

easier. Please see the diagrams below for reading the Dr. Debug codes.

Code Description

0x10

0x11

0x15

0x19

0x31

0x32

0x33

0x34

0x35

0x36

0x37

0x3B

0x4F

0x60

0x61

0x62

PEI_CORE_STARTED

PEI_CAR_CPU_INIT

PEI_CAR_NB_INIT

PEI_CAR_SB_INIT

PEI_ MEMORY_INSTALLED

PEI_CPU_INIT

PEI_CPU_CACHE_INIT

PEI_CPU_AP_INIT

PEI_CPU_BSP_SELECT

PEI_CPU_SMM_INIT

PEI_MEM_NB_INIT

PEI_MEM_SB_INIT

PEI_DXE_IPL_STARTED

DXE_CORE_STARTED

DXE_NVRAM_INIT

DXE_SBRUN_INIT
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0x63

0x68

0x69

0x6A

0x70

0x71

0x72

0x78

0x79

0x90

0x91

0x92

0x93

0x94

0x95

0x96

0x97

0x98

DXE_CPU_INIT

DXE_NB_HB_INIT

DXE_NB_INIT

DXE_NB_SMM_INIT

DXE_SB_INIT

DXE_SB_SMM_INIT

DXE_SB_DEVICES_INIT

DXE_ACPI_INIT

DXE_CSM_INIT

DXE_BDS_STARTED

DXE_BDS_CONNECT_DRIVERS

DXE_PCI_BUS_BEGIN

DXE_PCI_BUS_HPC_INIT

DXE_PCI_BUS_ENUM

DXE_PCI_BUS_REQUEST_RESOURCES

DXE_PCI_BUS_ASSIGN_RESOURCES

DXE_CON_OUT_CONNECT

DXE_CON_IN_CONNECT



0x99

0x9A

0x9B

0x9C

0x9D

0xA0

0xAl

0xA2

0xA3

0xA4

0xA5

0xA6

0xA7

0xA8

0xA9

0xAB

0xAD

0xAE

DXE_SIO_INIT

DXE_USB_BEGIN

DXE_USB_RESET

DXE_USB_DETECT

DXE_USB_ENABLE

DXE_IDE_BEGIN

DXE_IDE_RESET

DXE_IDE_DETECT

DXE_IDE_ENABLE

DXE_SCSI_BEGIN

DXE_SCSI_RESET

DXE_SCSI_DETECT

DXE_SCSI_ENABLE

DXE_SETUP_VERIFYING_PASSWORD

DXE_SETUP_START

DXE_SETUP_INPUT_WAIT

DXE_READY_TO_BOOT

DXE_LEGACY_BOOT

X299 Taichi CLX
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0xAF

0xBO

0xB1

0xB2

0xB3

0xB4

0xB5

0xB6

0xB7

0xFO

0xF1

0xF2

0xF3

0xF4

0xEO0

0xE1

0xE2

DXE_EXIT_BOOT_SERVICES

RT_SET_VIRTUAL_ADDRESS_MAP_BEGIN

RT_SET_VIRTUAL_ADDRESS_MAP_END

DXE_LEGACY_OPROM_INIT

DXE_RESET_SYSTEM

DXE_USB_HOTPLUG

DXE_PCI_BUS_HOTPLUG

DXE_NVRAM_CLEANUP

DXE_CONFIGURATION_RESET

PEI_RECOVERY_AUTO

PEI_RECOVERY_USER

PEI_RECOVERY_STARTED

PEI_RECOVERY_CAPSULE_FOUND

PEI_RECOVERY_CAPSULE_LOADED

PEI_S3_STARTED

PEI_S3_BOOT_SCRIPT

PEI_S3_VIDEO_REPOST
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0xE3

0x50

0x53

0x55

0x57

0x58

0x59

0x5A

0x5B

0xD0

0xD1

0xD2

0xD3

0xD4

0xD5

0xD6

0xD7

PEI_S3_OS_WAKE

PEI_MEMORY_INVALID_TYPE

PEI_MEMORY_NOT_DETECTED

PEI_MEMORY_NOT_INSTALLED

PEI_CPU_MISMATCH

PEI_CPU_SELF_TEST_FAILED

PEI_CPU_NO_MICROCODE

PEI_CPU_ERROR

PEI_RESET_NOT_AVAILABLE

DXE_CPU_ERROR

DXE_NB_ERROR

DXE_SB_ERROR

DXE_ARCH_PROTOCOL_NOT_AVAILABLE

DXE_PCI_BUS_OUT_OF_RESOURCES

DXE_LEGACY_OPROM_NO_SPACE

DXE_NO_CON_OUT

DXE_NO_CON_IN
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0xD8

0xD9

0xDA

0xDB

0xDC

0xE8

0xE9

0xEA

0xEB

DXE_INVALID_PASSWORD

DXE_BOOT_OPTION_LOAD_ERROR

DXE_BOOT_OPTION_FAILED

DXE_FLASH_UPDATE_FAILED

DXE_RESET_NOT_AVAILABLE

PEI_MEMORY_S3_RESUME_FAILED

PEI_S3_RESUME_PPI_NOT_FOUND

PEI_S3_BOOT_SCRIPT_ERROR

PEI_S3_OS_WAKE_ERROR
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2.9 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide
(M2_1and M2_2)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Ultra M.2
Sockets (M2_1 and M2_2) support M Key type 2242/2260/2280 M.2 PCI Express module
up to Gen3 x4 (32 Gb/s).

*M2_2 is only supported with CPU with 48 lanes.

For CPU with 48 PCle lanes:

If a M.2 PCI Express module is installed on M2_1 or M2_2, PCIE2 will downgrade to x4
mode.

If M.2 PCI Express modules are installed on M2_1 and M2_2, PCIE2 will be disabled.
For CPU with 44 PCle lanes:

If a M.2 PCI Express module is installed on M2_1, PCIE2 will be disabled.

For CPU with 28 PCle lanes:

If a M.2 PCI Express module is installed on M2_1, PCIE2 will be disabled.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1
ﬂ Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
%} and the screw.

/ (3] { Step 2
/ o !
Depending on the PCB type and
ﬂ length of your M.2_SSD (NGFF)
module, find the corresponding nut
—Q— location to be used.

C B A
Nut Location A B C
PCB Length 4.2cm 6cm 8cm

Module Type Type 2242 Type2260  Type 2280
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Step 3

Before installing a M.2 (NGFF) SSD
module, please loosen the screws to
remove the M.2 heatsink.

*Please remove the protective films
on the bottom side of the M.2
heatsink before you install a M.2
SSD module.

Step 4

Prepare the M.2 standoff that comes
with the package. Then hand tighten
the standoff into the desired nut
location on the motherboard. Align
and gently insert the M.2 (NGFF)
SSD module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

Step 5

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw
as this might damage the module.
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List

Vendor Interface P/N

SanDisk PCIe

Intel PCle
Intel PCle
Intel PCle

Kingston PCle
Samsung PCle
Samsung PClIe
Samsung PCle
ADATA PCle
ADATA PCle
Kingston PCle
Kingston PCle
PLEXTOR PCle
WD PCle

SanDisk-SD6PP4M-128G( Gen2 x2)
INTEL 6000P-SSDPEKKF256G7 (nvme)
INTEL 6000P-SSDPEKKF512G7 (nvme)
SSDPEKKF512G7 NVME / 512GB
Kingston SHPM2280P2 / 240G (Gen2 x4)
Samsung XP941-MZHPU512HCGL(Gen2x4)
SM951 (NVME) /512GB

SM951 (MZHPV512HDGL) / 512GB
ASX8000NP-512GM-C / 512GB
ASX7000NP-512GT-C/ 512GB
SKC1000/480G

SKC1000/960GB NVME

PX-512M8PeG/ 512GB
WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME) / 512GB

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website
for details: http://www.asrock.com
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2.10 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_3)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCIe and mSATA. The Ultra M.2
Socket (M2_3) supports M Key type 2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module
and M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s).

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1

Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
? and the screw.

Step 2

{  Depending on the PCB type and
! length of your M.2_SSD (NGFF)

©
2]
module, find the corresponding nut
location to be used.

©
-0
-0
-0

Nut Location A B C D
PCB Length 4.2cm 6cm 8cm 1lcm
Module Type Type 2242  Type2260  Type 2280  Type 22110
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Step 3

Before installing a M.2 (NGFF) SSD
module, please loosen the screws to
remove the M.2 heatsink.

*Please remove the protective films on
the bottom side of the M.2 heatsink
before you install a M.2 SSD module.

Step 4

Prepare the M.2 standoff that comes
with the package. Then hand tighten
the standoff into the desired nut
location on the motherboard. Align
and gently insert the M.2 (NGFF)
SSD module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

~©

Step 5

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as

this might damage the module.
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SanDisk
Intel

Intel

Intel

Intel
Kingston
Samsung
Samsung
Samsung
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
Crucial
ezlink
Intel
Kingston
Kingston
Kingston
Kingston
LITEON
PLEXTOR
PLEXTOR
PLEXTOR
SanDisk
SanDisk
SanDisk
Transcend
Transcend
V-Color
V-Color
WD

WD

PCle
PCle
PCle
PCle
SATA
PCle
PCle
PCle
PCle
SATA
PCle
PCle
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
PCIe
PCle
SATA
SATA
SATA
PCle
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
PCle

SanDisk-SD6PP4M-128G( Gen2 x2)
INTEL 6000P-SSDPEKKF256G7 (nvme)
INTEL 6000P-SSDPEKKF512G7 (nvme)
SSDPEKKF512G7 NVME / 512GB
540S-SSDSCKKW240H6 / 240GB
Kingston SHPM2280P2 / 240G (Gen2 x4)
Samsung XP941-MZHPU512HCGL(Gen2x4)
SM951 (NVME) /512GB

SM951 (MZHPV512HDGL) / 512GB
ADATA - AXNS381E-128GM-B
ASX8000NP-512GM-C / 512GB
ASX7000NP-512GT-C / 512GB
ASU800NS38-512GT-C / 512GB
Crucial-CT240M500SSD4-240GB
ezlink P51B-80-120GB

INTEL 540S-SSDSCKKW240H6-240GB
Kingston SM2280S3G2/120G - Win8.1
Kingston-RBU-SNS8400S3 / 180GD
SKC1000/480G

SKC1000/960GB NVME

LITEON LJH-256V2G-256GB (2260)
PLEXTOR PX-128M6G-2260-128GB
PLEXTOR PX-128M7VG-128GB
PX-512M8PeG/ 512GB

SanDisk X400-SD8SN8U-128G

Sandisk Z400s-SD8SNAT-128G-1122
SanDisk-SD6SN1M-128G

Transcend TS256GMTS800-256GB
TS512GMTS800 / 512GB

V-Color 120G

V-Color 240G

WD GREEN WDS240G1G0B-00RC30
WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME) / 512GB

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website

for details: http://www.asrock.com
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2.11 ASRock Polychrome SYNC

ASRock Polychrome SYNC is a lighting control utility specifically designed for unique indi-
viduals with sophisticated tastes to build their own stylish colorful lighting system. Simply by

connecting the LED strip, you can customize various lighting schemes and patterns, including

Static, Breathing, Strobe, Cycling, Music, Wave and more.

Connecting the LED Strip

Connect your RGB LED strips to the RGB LED Headers (RGB_HEADER1, RGB_HEADER?2)
on the motherboard.

RGB_HEADER2

—er—>

1
12VvG R B

RGB_HEADERI1

= Y

0 |° [ ;
©@ . e U
— — [ ]
—t——
l:l [l o o o U

|
e o R W P | %) 1 o
'

1. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable may be
A damaged.
2. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system and
unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause damages to
motherboard components.

1. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
2. The RGB LED header supports standard 5050 RGB LED strip (12V/G/R/B), with a
maximum power rating of 3A (12V) and length within 2 meters.
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Connecting the Addressable RGB LED Stri

Connect your Addressable RGB LED strip to the Addressable LED Header (ADDR_LED1) on
the motherboard.

N
G =) = ADDR_LED2
e sfelatet g
N >
:D m GND
:‘] DO_ADDR
VOouT
s [y
i :
. ADDR_LED1
— TSReck k=] —
] ] )| ] GN
o el - DO_ADD 7
—— vout
O | 0 I
— — [ ] £
=l [ iy
O
) () i_ a’ssi E ED@%} 1
e

1. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable may be
A damaged.
2. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system and
unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause damages to
motherboard components.

1. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
2. The RGB LED header supports WS2812B addressable RGB LED strip (5V/Data/
GND), with a maximum power rating of 3A (5V) and length within 2 meters.



ASRock Polychrome SYNC Utility

Now you can adjust the RGB LED color through the ASRock RGB LED utility. Download
this utility from the ASRock Live Update & APP Shop and start coloring your PC style

your way!

Drag the tab to customize your

preference.

Toggle on/off the
RGB LED switch

hannel: Chipset Heatsink

Select a RGB LED light effect

from the drop-down menu.

Sync RGB LED effects

for all LED regions of # Apply Al

the motherboard

47



48

1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir das X299 Taichi CLX von ASRock entschieden haben -
ein zuverldssiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualitétskontrolle
von ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem
Design, das ASRock Streben nach Qualitdt und Bestandigkeit erfillt.

Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden
konnen, kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankiindigung gedndert werden. Falls
diese Dokumentation irgendwelchen Anderungen unterliegt, wird die aktualisierte Version
ohne weitere Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfiigung gestellt. Sollten Sie technische
Hilfe in Bezug auf dieses Motherboard bendtigen, erhalten Sie auf unserer Webseite spezifischen
Informationen iiber das von Ihnen verwendete Modell. Auch finden Sie eine aktuelle Liste
unterstiitzter VGA-Karten und Prozessoren auf der ASRock-Webseite. ASRock-Webseite
http://www.asrock.com.

1.1 Lieferumfang

« ASRock X299 Taichi-CLX-Motherboard (ATX-Formfaktor)
+ ASRock X299 Taichi-CLX-Schnellinstallationsanleitung

+ ASRock X299 Taichi-CLX-Support-CD

+ 1x ASRock SLI_HB_Bridge_2S-Karte (optional)

+ 1 x ASRock-WiFi-2,4/5-GHz-Antenne (optional)

+ 1 x ASRock-Schraubendreher (optional)

+ 4x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)

+ 3 x Schrauben fiir M.2-Sockel (optional)

+ 3 x Abstandhalter fiir M.2-Sockel (optional)



X299 Taichi CLX

1.2 Technische Daten

Plattform «  ATX-Formfaktor
+ 8-Layer-PCB

« Platine mit zwei Unzen Kupfergehalt

Prozessor - Unterstiitzt Prozessoren der Intel*-Core™-X-Series-Familie
fiir den LGA-2066-Sockel (Cascade Lake-X, Skylake X Refresh
and Skylake X)
- Digi Power design
+ 13-Leistungsphasendesign
» Unterstiitzt Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0
+ Unterstiitzt ASRock Hyper-BCLK-Engine IIT

Chipsatz « Intel® X299

Speicher » Vierkanal-DDR4-Speichertechnologie

+ 8 x DDR4-DIMM-Steckplitze

« Unterstiitzt ungepufferten Non-ECC-Speicher DDR4 4200+
(0C)*/4133(0C)/4000(0C)/3866 (OC)/3800(0C)/3733(0C)/
3600(0C)/3200(0C)/2933 (OC)/2800 (OC)/2666/2400/2133

* Die maximal unterstiitzte Speicherfrequenz kann je nach

Prozessortyp variieren.

* Weitere Informationen finden Sie in der

Speicherkompatibilitatsliste auf der ASRock-Webseite.

(http://www.asrock.com/)

« Systemspeicher, max. Kapazitit: 256GB

+ Unterstiitzt Intel®* Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

+ 15-p-Goldkontakt in DIMM-Steckplitze
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Erweiter-
ungssteck-
platz

Audio

+ 4 x PCI-Express 3.0-x16-Steckplatz*
* Wenn Sie eine CPU mit 48 Lanes installieren, lauft PCIE1/
PCIE2/PCIE3/PCIE5 bei x16/x8/x16/x8.
Falls ein M.2-PCI-Express-Modul an M2_1 oder M2_2 installiert
ist, stuft PCIE2 auf x4-Modus ab.
Wenn M.2-PCI-Express-Module an M2_1 und M2_2 installiert
sind, wird PCIE2 deaktiviert.
* Wenn Sie eine CPU mit 44 Lanes installieren, lauft PCIE1/
PCIE2/PCIE3/PCIE5 bei x16/x4/x16/x8.
Wenn ein M.2-PCI-Express-Modul an M2_1 installiert ist, wird
PCIE2 deaktiviert.
* Wenn Sie eine CPU mit 28 Lanes installieren, lauft PCIE1/
PCIE2/PCIE3/PCIE5 bei x16/x4/x8/x0.
Wenn ein M.2-PCI-Express-Modul an M2_1 installiert ist, wird
PCIE2 deaktiviert.
* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte

+ 1x PCI-Express 3.0-x1-Steckplatz

- Unterstiitzt AMD 3-Way CrossFireX™ und CrossFireX™**

- Unterstiitzt NVIDIA® 3-Way SLI™ und SLI™**
** 3_Way CrossFireX™ und 3-Way SLI"™ werden nur mit CPU
mit 48 Lanes oder 44 Lanes unterstiitzt.

+ 1x vertikaler M.2-Sockel (Key E) mit dem mitgelieferten

802.11ax-WLAN-Modul (an den riickseitigen I/O).
+ 15-u-Goldkontakt im VGA-PCle-Steckplatz (PCIE1 und
PCIE3)

« 7.1-Kanal-HD-Audio mit Inhaltsschutz (Realtek ALC1220-
Audiocodec)

« Erstklassige Blu-ray-Audiounterstiitzung

- Unterstiitzt Uberspannungsschutz (ASRock Full Spike
Protection)

- Unterstiitzt Purity Sound™ 4
- Nichicon-Audiokappen der Fine Gold-Serie
- 120-dB-SRV-DAC mit Differentialverstarker
- NE5532-Premium-Headset-Verstarker fiir Frontblende

Audioanschluss (unterstiitzt bis zu 600-Ohm-Headsets)

- Reiner Stromeingang
- Direct Drive Technology
- PCB-isolierte Abschirmung

- Impedanzerkennung am hinteren Ausgang
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+ - Individuelle PCB-Layer fiir rechten/linken Audiokanal
- Goldene Audioanschliisse
- 15-u-Gold-Audioanschluss

+ Unterstiitzt DTS Connect

LAN 1 x 2,5-Gigabit-LAN 10/100/1000/2500 Mb/s (Dragon
RTL8125AG):
+ Unterstiitzt Dragon 2.5G-LAN-Software
- Intelligente Bandbreitensteuerung mit automatischer
Anpassung
- Visuell ansprechende Benutzeroberfliche
- Visuelle Netzwerknutzungsstatistiken
- Optimierte Standardeinstellung fiir Spiel-, Browser- und
Streaming-Modi
- Nutzerangepasste Prioritdtssteuerung
+ Unterstiitzt Wake-On-LAN
« Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische
Entladung
+ Unterstiitzt energieeffizientes Ethernet 802.3az
+ Unterstiitzt PXE
1 x Intel-Gigabit-LAN 10/100/1000 Mb/s (1 x Intel® I1219V):
« Unterstiitzt Wake-On-LAN
« Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische
Entladung
+ Unterstiitzt energieeffizientes Ethernet 802.3az
+ Unterstiitzt PXE

Wireless + Intel®-802.11ax-WLAN-Modul
LAN + Unterstiitzt IEEE 802.11a/b/g/n/ax
« Unterstiitzt Dualband (2,4/5 GHz)
+ Unterstiitzt High-Speed-Drahtlosverbindung bis 2,4Gb/s
+ 2 Antennen zur Unterstiitzung von Diversitétstechnologie
2 (senden) x 2 (empfangen)
+ Unterstiitzt Bluetooth 5.0 + High-Speed, Klasse II
+ Unterstiitzt MU-MIMO
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Riickblende, + 2 x Antennenanschluss
E/A + 1 x Optischer SPDIF-Ausgang
+ 2x USB-2.0-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung)
+ 1x USB-3.2-Gen2x2-Type-C-Port (20 Gb/s)
(ASMedia ASM3242) (unterstiitzt ESD-Schutz)
* Ultra-USB-Stromversorgung wird an den Ports USB3_3_4
unterstiitzt.
* ACPI-Weckfunktion wird an USB3_3_4-Ports nicht unterstiitzt.
+ 4x USB-3.2-Genl-Ports (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)
+ 2xRJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitat/Verbindung-LED und
Geschwindigkeit-LED)
+ 1x CMOS-16schen-Taste
+ HD-Audioanschliisse: Hintere Lautsprecher / Zentral /
Bass / Line-in / Vorderer Lautsprecher / Mikrofon (goldene

Audioanschliisse)

Speicher + 8x SATA-III-6,0-Gb/s- Abschluss, unterstiitzt RAID
(RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage
Technology 17 und Intel Smart Response Technology), NCQ,
AHCI und Hot-Plugging*
* Wenn M2_3 durch ein SATA-Typ-M.2-Gerit belegt ist, wird
SATA3_7 deaktiviert.

+ 2 x SATA-III-6,0-Gb/s-Anschliisse von ASMedia ASM1061,
unterstiitzt NCQ, AHCI und Hot-Plugging

+ 2x Ultra-M.2-Sockel (M2_1 und M2_2), unterstiitzt M-Key-
Typ-2242/2260/2280-M.2-PCI-Express-Modul bis Gen3 x4 (32
Gb/s)**

+ 1x Ultra-M.2-Sockel (M2_3), unterstiitzt M-Key-Typ-
2242/2260/2280/22110-M.2-SATA-III-6,0-Gb/s-Modul und
M.2-PCI-Express-Modul bis Gen. 3 x 4 (32 Gb/s)**

** Unterstiitzt Intel” Optane™™-Technologie
** Unterstiitzt PCle-RAID
** Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
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Anschluss + 1x Virtual RAID an der CPU-Stiftleiste
+ 1 x SPI-TPM-Stiftleiste
+ 1x Betrieb-LED- und Lautsprecher-Stiftleiste
+ 2 x RGB-LED-Stiftleisten
* Unterstiitzt insgesamt bis zu 12 V/3 A, 36-W-LED-Streifen
+ 2 x Adressierbare-LED-Stiftleiste
* Unterstiitzen insgesamt bis zu 5V/3 A, 15-W-LED-Streifen
+ 1 x CPU-Liifteranschluss (4-polig)
* Der CPU-Liifteranschluss unterstiitzt einen CPU-Liifter mit
einer maximalen Liifterleistung von 1 A (12 W).
+ 1 x Anschluss fiir CPU-/Wasserpumpenliifter (4-polig)
(intelligente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der CPU-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen Wasserkiihler-
lafter mit einer maximalen Liifterleistung von 2A (24 W).
+ 5x Anschlusse fiir Gehduse-/Wasserpumpenliifter (4-polig)
(intelligente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der Gehéuse-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen
Wasserkiihlerliifter mit einer maximalen Liifterleistung von 2A (24 W).
* CPU_FAN2/WP und CHA_FAN1~5/WP konnen automatisch
erkennen, ob ein 3- oder 4-poliger Liifter verwendet wird.
+ 1x 24-poliger ATX-Netzanschluss (hochdichter Netzanschluss)
+ 2 x 8-poliger 12-V-Netzanschliisse (hochdichter Netzanschluss)
+ 1x Audioanschluss an der Frontblende (15 goldene
Audioanschluss)
+ 1 x Thunderbolt Erweiterungskartenanschluss (5-polig)
* Die Thunderbolt™-Erweiterungskarte kann in einem geeigneten
PCle-Steckplatz (je nach CPU-Typ) installiert werden.
« 2 x USB 2.0-Stiftleisten (unterstiitzt 4 USB 2.0-Ports)
(unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
« 1x USB 3.2 Genl-Stiftleiste (unterstiitzt zwei USB 3.2 Genl-
Ports) (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
+ 1x Type-C-USB-3.2-Gen2-Stiftleiste fiir die Frontblende
(ASMedia ASM3142)
+ 1xDr. Debug mit LED
+ 1x Ein-/Austaste mit LED
+ 1xReset-Taste
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BIOS-
Funktion

Hard-
wareiiberwa-
chung

Betriebs-
system

Zertifi-
zierungen

2 x AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung mehrsprachiger
grafischer Benutzerschnittstellen

(1 x Haupt-BIOS und 1 x Ausfall-BIOS)

Unterstiitzt UEFI-Technologie (zuverldssige Sicherung)

ACPI 6.1-konforme Aufweckereignisse

SMBIOS 3.0-Unterstiitzung

CPU, DRAM, VPPM, VTTM, PCH 1.0V, VCCMPHY,
VCCIO, VCCSA, CPUPLL, CLK VDD - mehrfache

Spannungsanpassung

Temperaturerkennung: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-,
Gehiuse-/Wasserpumpenliifter

Litftertachometer: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-, Gehéuse-/
Wasserpumpenliifter

Lautloser Liifter (automatische Anpassung der Gehauseliifterg-
eschwindigkeit durch CPU-Temperatur): CPU-, CPU-/
Wasserpumpen-, Gehduse-/Wasserpumpenliifter
Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung: CPU-, CPU-/
Wasserpumpen-, Gehduse-/Wasserpumpenliifter
Spannungstiberwachung: +12'V, +5V, +3,3 V, CPU Vcore,
DRAM, PCH 1,0V, VCCIO, VCCSA

Microsoft® Windows® 10, 64 Bit

FCC, CE
ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: http://www.asrock.com

Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-Einstellungen,
die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von

A Ubertaktungswerkzeugen von Drittanbietern zéihlen, bestimmte Risiken verbunden sind. Eine
Ubertaktung kann sich auf die Stabilitit Ihres Systems auswirken und sogar Komponenten und
Geriite Ihres Systems beschddigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten durchgefiihrt
werden. Wir iibernehmen keine Verantwortung fiir magliche Schéden, die durch eine

Ubertaktung verursacht wurden.
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1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf
den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,kurzgeschlossen. Wenn keine Jumper-

Kappe auf den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen”

W

Short Open
CMOS-l6schen-Jumper Kurzgeschlossen: CMOS léschen
(CLRCMOSI1) Offen: Standard

2-poliger Jumper
(siehe S. 1, Nr. 26) Polg P

CLRCMOS1 ermoglicht Thnen die Loschung der Daten im CMOS. Die Daten

im CMOS beinhaltet Systemeinrichtungsinformationen, wie Systemkennwort,
Datum, Zeit und Systemeinrichtungsparameter. Zum Loschen und Riicksetzen

der Systemparameter auf die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer bitte
ab und ziehen das Netzkabel; schliefSen Sie dann die Kontakte an CLRCMOS1 3
Sekunden mit einer Jumper-Kappe kurz. Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe
nach der CMOS-Léschung zu entfernen. Falls Sie den CMOS direkt nach Abschluss
der BIOS-Aktualisierung loschen miissen, starten Sie das System zunéchst; fahren

Sie es dann vor der CMOS-Loschung herunter.

Q Die CMOS-léschen-Taste hat dieselbe Funktion wie der CMOS-l6schen-Jumper.
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1.4 Integrierte Stiftleisten und Anschliisse

Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-Kappen
an diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an diesen
Stiftleisten und Anschliissen kinnen Sie das Motherboard dauerhaft beschddigen.

Systemblende-Stiftleiste PLED Verbinden Sie Ein-/
(9-polig, PANEL1)
(siehe S. 1, Nr. 22)

Austaste, Reset-Taste und
Systemstatusanzeige am
Gehiuse entsprechend
der nachstehenden

HDLED+

Pinbelegung mit dieser
Stiftleiste. Beachten Sie vor
Anschlielen der Kabel die
positiven und negativen
Kontakte.

PWRBTN (Ein-/Austaste):
Q Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Sie konnen die Abschaltung
Ihres Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):

Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Computer
iiber die Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu

starten ldsst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED leuchtet,
wenn das System lduft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhezustand befindet.
Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehdiuses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehdiuse variieren. Ein Frontblendenmodul besteht
hauptsdchlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitit-LED,
Lautsprecher etc. Stellen Sie beim Anschlieflen Ihres Frontblendenmoduls an diese Stiftleiste
sicher, dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.



Betrieb-LED- und SPEAKER Bitte verbinden Sie
Lautsprecher-Stiftleiste DUNIID ,\L,I"y MY die Betrieb-LED des
(7-polig, SPK_PLED1) +5v | Gehiuses und den
(siehe S. 1, Nr. 21) @) 8 Gehduselautsprecher mit
1
f dieser Stiftleiste.
PLED+|
PLED+
PLED-
Serial-ATA-III-Anschliisse o A F < Diese zehn SATA-III-
I I
(SATA3_0_1: F(_’ g Anschliisse unterstiitzen
siehe S. 1, Nr. 15) P =L = & SATA-Datenkabel fiir
(SATA3_2_3: N R interne Speichergerite mit
[se] (32}
siehe S. 1, Nr. 16) E I E einer Dateniibertragungsge
(SATA3_4_5: o == on schwindigkeit bis 6,0 Gb/s.
siehe S. 1, Nr. 17) KR .
2 2 * Nutzen Sie zum
(SATA3_6_7: = = L .
< L || < Minimieren der Startzeit
siehe S. 1, Nr. 18) 0= =l o R
© = =~ Intel® X299-SATA-Ports
(SATA3_A1_A2: NN ..
. 2 ? (SATA3_0~7) fiir Thre
siehe S. 1, Nr. 19) K K fihi .
& 1Ll L & bootfihigen Gerite.
e * Wenn M2_3 durch ein
2 2 SATA-Typ-M.2-Gerit
= =
5 =L =] 5 belegt ist, wird SATA3_7
deaktiviert.
USB 2.0-Stiftleisten USB_PWR Es gibt zwei Stiftleisten an
P-

(9-polig, USB3_4)
(siehe S. 1, Nr. 30)
(9-polig, USB5_6)
(siehe S. 1, Nr. 29)

diesem Motherboard. Jede
USB 2.0-Stiftleiste kann

zwei Ports unterstiitzen.

X299 Taichi CLX
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USB 3.2 Genl1-Stiftleiste i mAPDT Es gibt eine Stiftleiste an

IntA_PB_D+ IntA_PA_D-
(19-polig, USB3_5_6) IntA_PB_D- GND diesem Motherboard.
GND IntA_PA_SSTX+
(siehe S. 1, Nr. 14) IntA_PB_SSTX+ A PASSTX- Djese USB-3.2-Genl-
IntA_PB_SSTX- GND
GND ina_pa_ssrxs GStiftleiste kann zwei Ports
IntA_PB_SSRX+ IntA_PA_SSRX-
IntA_PB_SSRX- busp unterstutzen.
Vbus
Type-C-USB-3.2 Es gibt eine Type-C-
Gen?2-Stiftleiste fiir die USB-3.2 Gen2-Stiftleiste

Frontblende
(20-polig, USB32_TCl)

fiir die Frontblende an
diesem Motherboard.

(siehe S. 1, Nr. 13) Diese Stiftleiste dient dem

USB Type-C Cable Anschluss eines USB-3.2
Gen2-Moduls fiir
zusitzliche USB-3.2 Gen2-

Ports.

Audiostiftleiste GNPDRE,SWE‘gCREEﬁ Diese Stiftleiste dient
(Frontblende) ‘ 7‘0‘”3“ dem Anschlieflen von
(9-polig, HD_AUDIOL1) o fo Audiogeriten an der

| [®liel (o] (o] (o]
(siehe S. 1, Nr. 36) [ Tour2.L Frontblende.

J_SENSE
our2 R
MIC2_R
MIC2_L

&

1.

N

High Definition Audio unterstiitzt Anschlusserkennung, der Draht am Gehduse muss dazu
Jjedoch HDA unterstiitzt. Bitte befolgen Sie zum Installieren Thres Systems die Anweisungen
in unserer Anleitung und der Anleitung zum Gehduse.

. Bei Nutzung eines AC’97-Audiopanels dieses bitte anhand folgender Schritte an der

Audiostiftleiste der Frontblende installieren:

A. Mic_IN (Mikrofon) mit MIC2_L verbinden.

B. Audio_R (RIN) mit OUT2_R und Audio_L (LIN) mit OUT2_L verbinden.

C. Erde (GND) mit Erde (GND) verbinden.

D. MIC_RET und OUT_RET sind nur fiir das HD-Audiopanel vorgesehen. Sie miissen sie
nicht fiir das AC’97-Audiopanel verbinden.

E. Rufen Sie zum Aktivieren des vorderen Mikrofons das ,,FrontMic (Vorderes Mikrofon)*
-Register in der Realtek-Systemsteuerung auf und passen ,,Recording Volume
(Aufnahmelautstirke) an.



Gehéuse-Wasserpumpen-
Liifteranschlusse

(4-polig, CHA_FAN1/WP)
(siehe S. 1, Nr. 11)

(4-polig, CHA_FAN2/WP)
(siehe S. 1, Nr. 25)

4-polig, CHA_FAN3/WP)
siehe S. 1, Nr. 27)
4-polig, CHA_FAN4/WP)
siehe S. 1, Nr. 28)
4-polig, CHA_FAN5/WP)
siehe S. 1, Nr. 34)

~ o~ o~ o~ o~ o~

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

(SN

12 34

Dieses Motherboard bietet fiinf
4-polige Wasserkiihlung-
Gehduseliifteranschlisse.

Falls Sie einen 3-poligen
Gehause-Wasserkithlerlifter
anschlieflen mochten,
verbinden Sie ihn bitte mit
Kontakt 1 bis 3.

CPU-Liifteranschluss
(4-polig, CPU_FAN1)
(siehe S. 1, Nr. 10)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

1.2 3 4

Dieses Motherboard bietet einen
4-poligen CPU-

Liifteranschluss (lautloser
Liifter). Falls Sie einen 3-poligen
CPU-Lifter anschlieflen
mochten, verbinden Sie ihn bitte
mit Kontakt 1 bis 3.

CPU-Wasserpumpen-
Lufteranschluss

(4-polig, CPU_FAN2/WP)
(siehe S. 1, Nr. 12)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

1.2 3 4

Dieses Motherboard bietet einen
4-poligen Wasserkiihlung-CPU-
Liifteranschluss. Falls Sie einen
3-poligen CPU-
Wasserkiihlerliifter anschlieflen
mdchten, verbinden Sie ihn bitte
mit Kontakt 1 bis 3.

ATX-Netzanschluss
(24-polig, ATXPWRI1)
(siehe S. 1, Nr. 9)

Dieses Motherboard bietet einen
24-poligen ATX-Netzanschluss.
Bitte schlieflen Sie es zur Nutzung
eines 20-poligen ATX-Netzteils
entlang Kontakt 1 und Kontakt
13 an.

X299 Taichi CLX
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ATX-12-V-Netzanschluss
(8-polig, ATX12V1)
(siehe S. 1, Nr. 4)
(8-polig, ATX12V2)
(siehe S. 1, Nr. 3)

R
000

Dieses Motherboard bietet
zwei 8-polige ATX-12-V-
Netzanschliisse. Bitte
schlielen Sie es zur Nutzung
eines 4-poligen ATX-Netzteils
entlang Kontakt 1 und
Kontakt 5 an.

*Warnung: Bitte stellen Sie
sicher, dass das Stromkabel
der CPU und nicht das der
Grafikkarte angeschlossen
ist. Schlielen Sie das
PCle-Stromkabel nicht an

diesen Anschluss an.

SPI-TPM-Stiftleiste
(13-polig, SPL_TPM_J1)
(siehe S. 1, Nr. 20)

SPI_DQ3
+3.3V
Dummy

CLK
SPI_MOSI
RST#
| TPM_PIRQ

[©l[e)(e]
[e](e]

I
| SPI_TPM_CS#
GND
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CS0
SPI_DQ2

[¢)(e][e](e)
olojo[o

1

Dieser Anschluss unterstiitzt das SPI
Trusted Platform Module- (TPM)
System, das Schliissel, digitale
Zertifikate, Kennwérter und Daten
sicher aufbewahren kann. Ein
TPM-System hilft zudem bei der
Starkung der Netzwerksicherheit,
schiitzt digitale Identititen und

gewihrleistet die Plattformintegritat.

Thunderbolt-Erweiterungs-
kartenanschluss

(5-polig, TB1)

(siehe S. 1, Nr. 35)
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Bitte verbinden Sie eine
Thunderbolt™-Erweiterungskarte
tiber das GPIO-Kabel mit diesem
Anschluss.

* Die Thunderbolt™-
Erweiterungskarte kann in einem
geeigneten PCle-Steckplatz

(je nach CPU-Typ) installiert werden.
Wenn Sie eine CPU mit 48 Lanes
installieren, installieren Sie die Karte
an PCIEL, 2, 3 oder 5.

Wenn Sie eine CPU mit 44 Lanes
installieren, installieren Sie die Karte
an PCIEL, 2, 3 oder 5.

Wenn Sie eine CPU mit 28 Lanes
installieren, installieren Sie die Karte
an PCIE], 2 oder 3.



RGB-LED-Stiftleisten
(4-polig, RGB_HEADER1)
(siehe S. 1, Nr. 32)
(4-polig, RGB_HEADER?2)
(siehe S. 1, Nr. 8)

1
12V G R B

X299 Taichi CLX

Diese beiden RGB-Stiftleisten
dienen dem Anschlieflen eines
RGB-LED-Erweiterungskabels,
das dem Nutzer die Auswahl
zwischen verschiedenen LED-
Lichteffekten ermaglicht.
Achtung: Installieren Sie das
RGB-LED-Kabel niemals falsch
herum; andernfalls konnte das
Kabel beschédigt werden.
*Weitere Anweisungen zu dieser
Stiftleiste finden Sie auf Seite 45.

Adressierbare-LED-
Stiftleisten

(3-polig, ADDR_LED1)
(siehe S. 1, Nr. 31)
(3-polig, ADDR_LED2)
(siehe S. 1, Nr. 5)

4
GND
DO_ADDR

vouT

Diese beiden Adressierbare-
LED-Stiftleisten dienen dem
Anschlieflen eines Adressierbare-
LED-Erweiterungskabels, das
dem Nutzer die Auswahl zwischen
verschiedenen LED-Lichteffekten
ermdglicht.

Achtung: Installieren Sie das
Adpressierbare-LED-Kabel
niemals falsch herum;
andernfalls konnte das Kabel
beschédigt werden.

*Weitere Anweisungen zu dieser
Stiftleiste finden Sie auf Seite 46.
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Virtual RAID an der 1 Dieser Anschluss unterstiitzt

CPU-Stiftleiste GND Intel® Virtual RAID an CPU und
(4-polig VROC1) +3VSBGND NVME/AHCI RAID an CPU
(siehe S.1,Nr. 33) VROC RAID KEY PCIE.

Mit der Einfithrung des Intel-VROC-Produktes gibt es drei Betriebsmodi:

HW-Taste erforderlich Wesentliche Funktionen und Merkmale

o Nur Pass-thru (ohne RAID)
« LED-Verwaltung
Pass-thru  Nicht erforderlich » Hot-Plug-Unterstiitzung
« RAID-0-Unterstiitzung fiir Intel-Fultondale-
NVMe-SSDs

Pass-thru-SKU-Merkmale
« RAIDO,1,10

Standard VROCSTANMOD

Premi PREMMOD
remium VROCPREMMO o Standard-SKU-Merkmale

« RAIDS5

RAID-5-Schreibvorgang Lochgehiuse
ISS VROCISSDMOD

*Es werden nur Intel-SSDs unterstiitzt.
*Weitere Einzelheiten zur VROC finden Sie in den von Intel veroffentlichten offiziellen

Informationen.
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1.5 Intelligente Schalter

Das Motherboard hat drei intelligente Schalter: Ein-/Austaste, Reset-Taste und
CMOS-leeren-Taste-Taste erméglichen schnelles Ein-/Ausschalten des Systems,
Riicksetzung des Systems, Loschung der CMOS-Werte.

Ein-/Austaste Mit der Ein-/Austaste kann
(PWRBTN) der Benutzer das System
(siehe S. 1, Nr. 23) schnell ein-/abschalten.
Reset-Taste e _o Der Reset-Taste ermoglicht
(RSTBTN) . das schnelle Riicksetzen
(siehe S. 1, Nr. 24) o o des Systems.
CMOS-16schen-Taste e o Mit der CMOS-16schen-
(CLRCBTN1) ‘ Taste konnen Benutzer
(siehe S. 4, Nr. 14) ° ° die CMOS-Werte schnell
16schen.

ﬁ Diese Funktion ist nur verfiigbar, wenn Sie Ihren Computer abschalten und die
Stromversorgung unterbrechen.
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1 Introduction

Nous vous remercions d’avoir acheté cette carte mére ASRock X299 Taichi CLX, une
carte mére fiable fabriquée conformément au contrdle de qualité rigoureux et constant
appliqué par ASRock. Fidéle a son engagement de qualité et de durabilité, ASRock

vous garantit une carte mere de conception robuste aux performances élevées.

Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le contenu de ce
document est soumis a modification sans préavis. En cas de modifications du présent document,

la version mise a jour sera disponible sur le site Internet ASRock sans notification préalable.
Si vous avez besoin d'une assistance technique pour votre carte mére, veuillez visiter notre site
Internet pour plus de détails sur le modéle que vous utilisez. La liste la plus récente des cartes
VGA et des processeurs pris en charge est également disponible sur le site Internet de ASRock.
Site Internet ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenu de I'emballage

« Carte mére ASRock X299 Taichi CLX (facteur de forme ATX)
+ Guide d’installation rapide ASRock X299 Taichi CLX

« CD dassistance ASRock X299 Taichi CLX

+ 1xcarte ASRock SLI_HB_Bridge_2S (Optionnel)

+ 1xantenne Wi-Fi 2,4/5 GHz ASRock (Optionnel)

+ 1x Tournevis ASRock (Optionnel)

+ 4 x cables de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)

+ 3 xvis pour sockets M.2 (Optionnel)

+ 3 x Entretoises pour sockets M.2 (Optionnel)
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1.2 Spécifications

Plateforme

Processeur

Chipset

Mémoire

« Facteur de forme ATX
« PCB 8 couches

» PCB cuivre 2 onces

« Prend en charge la famille de processeurs Intel® Core™
X-Series pour le socket LGA 2066 (Cascade Lake-X, Skylake X
Refresh and Skylake X)

- Digi Power design

+ Alimentation a 13 phases

+ Prend en charge la technologie Intel® Turbo Boost Max 3.0

+ Prend en charge le moteur Hyper BCLK IIT ASRock

. Intel® X299

+ Technologie mémoire quadruple canal DDR4

- 8 x fentes DIMM DDR4

+ Prend en charge les mémoires sans tampon non ECC DDR4
4200+(0C)*/4133(0C)/4000(0C)/3866 (OC)/3800(0C)/
3733(0C)/3600(0C)/3200(0C)/2933 (OC)/2800 (OC)/
2666/2400/2133

* La fréquence mémoire maximale prise en charge peut varier

selon le type de processeur.

* Veuillez consulter la liste de prise en charge des mémoires sur

le site Web d'ASRock pour de plus amples informations.

(http://www.asrock.com/)

- Capacité max. de la mémoire systeme: 256 Go

+ Prend en charge Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

+ Contacts dorés 15y sur fentes DIMM
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Fente
d’expansion

Audio

+ 4 x fente PCI Express 3.0 x16*
* Si vous installez un processeur avec 48 voies, PCIE1/PCIE2/
PCIE3/PCIES5 fonctionnent a x16/ x8/x16/x8.
Si un module M.2 PCI Express est installé sur M2_1 ou M2_2,
PCIE2 est rétrogradé en mode x4.
Si des modules M.2 PCI Express sont installés sur M2_1 et M2_2,
PCIE2 est désactivé.
* Si vous installez un processeur avec 44 voies, PCIE1/PCIE2/
PCIE3/PCIES5 fonctionnent a x16/x4/x16/x8.
Si un module M.2 PCI Express est installé sur M2_1, PCIE2 est
désactivé.
* Si vous installez un processeur avec 28 voies, PCIE1/PCIE2/
PCIE3/PCIES5 fonctionnent a x16/x4/x8/x0.
Si un module M.2 PCI Express est installé sur M2_1, PCIE2 est
désactivé.
* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
+ 1x fente PCI Express 3.0 x1
« Prend en charge AMD 3-Way CrossFireX™ et CrossFireX""**
« Prend en charge NVIDIA® 3-Way SLI" et SLI™**
** 3-Way CrossFireX™ et 3-Way SLI™ ne sont pris en charge
qu'avec un processeur a 48 ou 44 voies.
« 1 x socket M.2 vertical (touche E) avec le module WiFi-
802.11ax fourni (sur I'E/S arriére)

+ Contact doré 15y dans fente VGA PCle (PCIE1 et PCIE3)

+ Audio 7.1 CH HD avec protection du contenu (codec audio
Realtek ALC1220)
+ Compatible audio Blu-ray Premium
+ Protection contre les surtensions (Protection complete contre
les pics ASRock)
- Prend en charge Purity Sound™ 4
- Couvercles audio série en or fin Nichicon
- 120dB SNR DAC avec amplificateur différentiel
- Amplificateur casque Premium NE5532 pour panneau avant
Connecteur audio (prend en charge les casques jusqu’a 600
Ohm)
- Entrée dalimentation Pure Power
- Technologie Direct Drive
- Blindage isolant PCB

- Détection de I'impédance sur le port de sortie arriére
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+ - Couches de PCB individuelles pour canal audio D/G
- Connecteurs jack audio or
- Connecteur audio or 15y

+ Prend en charge DTS Connect

Réseau 1 x 2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mo/s (Dragon
RTL8125AG):

+ Prend en charge le logiciel Dragon 2.5G LAN
- Controle de la bande passante a réglage automatique
intelligent
- Interface visuelle conviviale
- Statistiques d'utilisation du réseau visuel
- Paramétrage par défaut optimisé pour les modes Jeu,

Navigateur et Diffusion

- Controle des priorités personnalisé par l'utilisateur

+ Prend en charge la fonction Wake-On-LAN

+ Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges
électrostatiques

+ Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet
802.3az

+ Prend en charge PXE

1 x LAN Intel Gigabit 10/100/1000 Mb/s (1 x Intel® I219V) :

+ Prend en charge la fonction Wake-On-LAN

+ Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges
électrostatiques

+ Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet
802.3az

+ Prend en charge PXE

Réseau + Module Wi-Fi 802.11ax Intel”
sans-fil + Prend en charge IEEE 802.11a/b/g/n/ax
+ Prend en charge le mode Dual-Band (2,4/5 GHz)
+ Prend en charge la connexion sans-fil a haute vitesse jusqua
2,4 Gbit/s
+ 2 antennes pour prendre en charge la technologie diversifiée
2 (émission) x 2 (réception)
+ Prend en charge Bluetooth 5.0 + haute vitesse classe IT
+ Prend en charge MU-MIMO
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Connectique -
du panneau .
arriere .

2 x ports antenne

1 x port sortie optique SPDIF

2 x ports USB 2.0 (Protection contre les décharges
électrostatiques)

1 x port USB 3.2 Gen2x2 type C (20 Go/s)

(ASMedia ASM3242) (Protection contre les décharges

électrostatiques)

* L'alimentation Ultra USB est prise en charge sur les ports
USB3_3_4.

* La fonction de sortie du mode veille ACPI n'est pas prise en

charge sur les ports USB3_3_4.

Stockage .

4 x ports USB 3.2 Genl1 (Protection contre les décharges
électrostatiques)

2 x port RJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED
VITESSE)

1 x bouton Clear CMOS

Connecteurs jack audio HD: Haut-parleur arriére / central /
basses / entrée ligne / haut-parleur avant / microphone

(Connecteurs jack audio or)

8 x connecteurs SATA3 6,0 Go/s, compatibles RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, technologies Intel Rapid Storage
17 et Intel Smart Response), NCQ, AHCI et Hot Plug*

* Si M2_3 est occupé par un périphérique M.2 type SATA,
SATA3_7 est désactivé.

2 x connecteurs SATA3 6,0 Go/s ASMedia ASM1061,
compatibles avec NCQ, AHCI et « Hot Plug »

2 x socket Ultra M.2 (M2_1 et M2_2), prennent en charge les
modules M.2 PCI Express type 2242/2260/2280 touche

M jusqu'a Gen3 x4 (32 Go/s)**

1 x socket Ultra M.2 (M2_3), prend en charge les modules M.2
SATA3 6,0 Go/s type 2242/2260/2280/22110 touche M et M.2
PCI Express jusqu'a Gen3 x4 (32 Go/s)**

** Prend en charge Intel” Optane™ Technology
** Prend en charge le RAID PCle

** Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
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Connecteur

+ 1x Virtual RAID sur embase de processeur
+ 1xembase SPI TPM
+ 1x prise DEL d’alimentation et haut-parleur
+ 2xembase LED RVB
* Prend en charge les rubans LED jusqu'a 12 V/3 A, 36 W au total
+ 2 xembases LED adressables
* Prend en charge les rubans LED jusqu'a 5V/3 A, 15W au total
+ 1x connecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)
* Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un
ventilateur de CPU d'une puissance maximale de 1 A (12 W).
+ 1 x connecteur pour ventilateur de processeur /pompe a eau
(4 broches) (controle de vitesse de ventilateur intelligent)
* Le ventilateur de processeur /pompe a eau prend en charge un
ventilateur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2A
(24 W).
+ 5 x connecteurs pour ventilateur de chéssis /pompe a eau
(4 broches) (controle de vitesse de ventilateur intelligent)
* Le ventilateur de chéssis /pompe a eau prend en charge un
ventilateur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2A
(24 W).
* CPU_FAN2/WP et CHA_FAN1~5/WP peuvent détecter
automatiquement si un ventilateur 3 broches ou 4 broches est utilisé.
« 1 x connecteur d’alimentation ATX 24 broches (connecteur
d’alimentation haute densité)
« 2 x connecteur d’alimentation 12V 8 broches (connecteur
d’alimentation haute densité)
+ 1x Connecteur audio panneau avant (15u Connecteur audio
or)
« 1 x connecteur Thunderbolt AIC (5 broches)
* La carte AIC Thunderbolt™ peut étre installée dans
I'emplacement compatible PCle (en fonction du type de CPU).
+ 2 xembases USB 2.0 (4 ports USB 2.0 pris en charge)
(Protection contre les décharges électrostatiques)
+ 1xembase USB 3.2 Genl (2 ports USB 3.2 Genl1 pris en
charge) (Protection contre les décharges électrostatiques)
+ 1xembase USB 3.2 Gen2 Type C sur panneau avant (ASMedia
ASM3142)
+ 1x Dr Debug avec témoin LED
+ 1xbouton de mise en marche avec témoin LED
+ 1 xbouton de réinitialisation
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Caractéris-
tiques du
BIOS

Surveillance
du matériel

Systeme
d’exploita-
tion

Certifica-
tions

2 x BIOS UEFI AMI légaux avec prise en charge interface
graphique multilingue (1 x BIOS principal et 1 x BIOS de
sauvegarde)

Prend en charge la technologie de sauvegarde sécurisée UEFI
Compatible ACPI 6.1 Wake Up Events

Compatible SMBIOS 3.0

Réglage de la tension CPU, DRAM, VPPM, VTTM, PCH 1,0V,
VCCMPHY, VCCIO, VCCSA, CPUPLL, CLK VDD

Détection de température: Ventilateurs de CPU, CPU /pompe
a eau, chéssis /pompe a eau

Tachymetre de ventilateur: Ventilateurs de CPU, CPU /pompe
a eau, chéssis /pompe a eau

Ventilateur silencieux (réglage automatique de la vitesse du
ventilateur du chassis d’apres la température du CPU) :
Ventilateurs de CPU, CPU /pompe a eau, chéssis /pompe a eau
Controle simultané des vitesses du ventilateur: Ventilateurs de
CPU, CPU /pompe a eau, chassis /pompe a eau

Surveillance de la tension dalimentation: +12V, +5V, +3,3V,
CPU Vcore, DRAM, PCH 1,0V, VCCIO, VCCSA

Microsoft® Windows® 10 64 bits

FCC, CE
ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

* pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site: http://www.asrock.com

Il est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des

A modifications du BIOS, lapplication dune technologie doverclocking déliée et lutilisation doutils
doverclocking développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre affectée par ces
pratiques, voire provoquer des dommages aux composants et aux périphériques du systéme.

Loverclocking se fait a vos risques et périls. Nous ne pourrons en aucun cas étre tenus pour

responsables des dommages éventuels provoqués par loverclocking.
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1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers).
Lorsque le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est
« court-circuité ». Si le capuchon du cavalier nest pas installé sur les broches, le

cavalier est « ouvert ».

W

Short Open
Cavalier Clear CMOS Court-circuité : Fonction Clear
(CLRCMOS1) CMOS

Cavalier (jumper)

42 broches Ouvert : Par défaut

(voir p.1, No. 26)

CLRCMOS1 vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Les données de la CMOS
incluent les informations de configuration du systeme telles que mot de passe, date,
heure et parametres de réglage du systeme. Pour effacer les parametres du systéme
et rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher son
cordon d’alimentation ; utilisez ensuite un capuchon de cavalier pour court-circuiter
les broches CLRCMOSI pendant 3 secondes. Noubliez pas de retirer le capuchon
du cavalier une fois les données CMOS effacées. Si vous avez besoin deffacer les
données CMOS apres une mise a jour du BIOS, vous devez tout d’abord redémarrer

le systéme, puis Iéteindre avant de procéder a leffacement de la CMOS.

Q Le bouton Clear CMOS posséde la méme fonction que le cavalier (jumper) Clear CMOS.
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1.4 Embases et connecteurs de la carte mere

Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS
de capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur

ces embases ou connecteurs end a irrémédiabl votre carte mére.

Embase du panneau PLED+ Branchez le bouton de
systeme mise en marche, le bouton
(PANNEAUTI a 9 broches)

(voir p.1, No. 22)

de réinitialisation et le
témoin détat du systeme
présents sur le chassis

sur cette embase en
respectant la configuration
des broches illustrée
ci-dessous. Repérez

les broches positive et
négative avant de brancher
les cables.

pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chassis. Vous pouvez configurer
la facon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton d'alimentation.

6-2 PWRBTN (bouton dalimentation):

RESET (bouton de réinitialisation):
pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chassis. Appuyez sur le bou-

ton de réinitialisation pour redémarrer lordi en cas de pl ou de dysfoncti
au démarrage.

PLED (LED dalimentation du systéme) :

pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chassis. Le LED est al-
lumé lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en mode veille
S1/83. Le LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur):
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chdssis. Le LED
est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de panneau
frontal est principalement composé d'un bouton d'alimentation, d'un bouton de réinitialisation,
d'un témoin LED dalimentation, d'un témoin LED dactivité du disque dur, d'un haut-parleur
etc. Lorsque vous reliez le module du panneau frontal de votre chassis sur cette embase, veillez a
parfaitement faire correspondre les fils et les broches.
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Prise DEL d’alimentation SPEAKER Veuillez brancher la DEL
et haut-parleur DUNIID ,\L,I"y MY d'alimentation du chéssis
(SPK_PLED]1 a 7 broches) +5V | et le haut-parleur du
(voir p.1, No. 21) ) 8 chassis sur ce connecteur.
PLEé+|
PLED+
PLED-
Connecteurs Serial ATA3 o A F < Ces dix connecteurs
(SATA3_0_1: F(_’I gl SATA3 sont compatibles
voir p.1, No. 15) & =L =l & avec les cables de données
(SATA3_2_3: N R SATA pour les appareils de
voir p.1, No. 16) g | g stockage internes avec un
(SATA3_4_5: 0 =l k=l » taux de transfert maximal
voir p.1, No. 17) :| T [ zl de 6,0 Go/s.
(SATA3_6_7: s = * Pour réduire le temps
: 5 L LS , o

voir p.1, No. 18) o =l i=l o de démarrage, utilisez les
(SATA3_A1_A2: ol oy B oy ports Intel® X299 SATA
voir p.1, No. 19) E E (SATA3_0~7) pour vos

o ==l o appareils amorgables.

EI =] ] gl * Si M2_3 est occupé

g i g par un périphérique M.2

S k=Eli=s type SATA, SATA3_7 est

désactivé.
Embases USB 2.0 USB_PWR Cette carte mere comprend
b

(USB3_4 a 9 broches)
(voir p.1, No. 30)
(USB5_6 a 9 broches)
(voir p.1, No. 29)

deux connecteurs. Chaque
embase USB 2.0 peut
prendre en charge deux

ports.
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Embase USB 3.2 Genl ! Il'y a un embase sur cette
Dummy IntA_PA_D+
(USB3_5_6 4 19 broches) IntA_PB_D+ IntA_PA_D- carte meére. Cette embase
IntA_PB_D- GND
(voir p.1, No. 14) GND mapasstr USB 3.2 Genl peut
IntA_PB_SSTX+ IntA_PA_SSTX-
IntA_PB_SSTX- GND prendre en charge deux
GND IntA_PA_SSRX+
IntA_PB_SSRX+ IntA_PA_SSRX- ports.
IntA_PB_SSRX- busA
Vbus
Embase USB 3.2 Gen2

Type C sur panneau avant

Cette carte mére comprend
% une embase USB 3.2 Gen2
(USB32_TC1 20 broches) Type C sur le panneau
(voir p.1, No. 13) avant. Cette embase sert
a connecter un module
USB 3.2 Gen2 pour des

USB Type-C Cable

ports USB 3.2 Gen2
supplémentaires.
Embase audio du panneau Cette embase sert au
GND
frontal PREC i branchement des appareils
(HD_AUDIO1 a9 OUT_RET audio au panneau audio
broches) , o0 8 5 g frontal.
. \
(voir p.1, No. 36) ‘ ‘st &%TE?,L
ouT2_R
MIC2 R
MIC2 L

R

i,

N

Laudio haute définition prend en charge la technologie Jack Sensing (détection de la fiche),
mais le panneau grillagé du chassis doit étre compatible avec la HDA pour fonctionner
correctement. Veuillez suivre les instructions figurant dans notre manuel et dans le manuel
du chassis pour installer votre systéme.

. Si vous utilisez un panneau audio AC’97, veuillez le brancher sur lembase audio du panneau

frontal en procédant comme suit:

A. branchez Mic_IN (MIC) sur MIC2_L.

B. branchez Audio_R (RIN) sur OUT2_R et Audio_L (LIN) sur OUT2_L.

C. branchez la mise a terre (GND) sur mise a terre (GND).

D. MIC_RET et OUT_RET sont exclusivement réservés au panneau audio HD. Il est inutile
de les brancher avec le panneau audio AC’97.

E. Pour activer le micro frontal, sélectionnez longlet « FrontMic » du panneau de controle
Realtek et réglez le paramétre « Volume denregistrement ».



Connecteurs du
ventilateur de pompe a eau
du chéssis

(CHA_FAN1/

WP a4 broches)

(voir p.1, No. 11)

(CHA_FAN2/
WP a4 broches)
(voir p.1, No. 25)

(CHA_FAN3/
WP a4 broches)
(voir p.1, No. 27)
(CHA_FANA4/
WP 4 broches)
(voir p.1, No. 28)
(CHA_FAN5/
WP 4 broches)
(voir p.1, No. 34)

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

(SRS

12 34

Cette carte mére est dotée de
cinq connecteurs pour
ventilateur de chassis a
refroidissement par eau a

4 broches. Si vous envisagez de
connecter un ventilateur de
refroidisseur d'eau pour chéssis
a 3 broches, veuillez le
brancher sur la Broche 1-3.

Connecteur du ventilateur
du processeur
(CPU_FANT1 a 4 broches)
(voir p.1, No. 10)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

12 3 4

Cette carte meére est dotée d’'un
connecteur pour ventilateur de
processeur (Quiet Fan) & 4
broches. Si vous envisagez de
connecter un ventilateur de
processeur a 3 broches, veuillez
le brancher sur la broche 1-3.

Connecteur pour
ventilateur de pompe a eau
du processeur
(CPU_FAN2/

WP a 4 broches)

(voir p.1, No. 12)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

1.2 3 4

Cette carte mere est dotée d'un
connecteur pour ventilateur de
processeur a refroidissement
par eau a 4 broches. Si vous
envisagez de connecter un
ventilateur de refroidisseur
d'eau pour processeur a

3 broches, veuillez le brancher
sur la Broche 1-3.

Connecteur d’alimentation
ATX

(ATXPWRI a 24 broches)
(voir p.1, No. 9)

Cette carte meére est dotée d’'un
connecteur d’alimentation ATX
a 24 broches. Pour utiliser une
alimentation ATX a 20 broches,
veuillez effectuer les
branchements sur la Broche

1 et la Broche 13.

X299 Taichi CLX
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Connecteur d’alimentation
ATX 12V

(ATX12V1 a 8 broches)
(voir p.1, No. 4)
(ATX12V2 a 8 broches)
(voir p.1, No. 3)

OO0
0000

Cette carte meére est dotée de

deux connecteurs
‘alimentation ATX 12V a

8 broches. Pour utiliser une

alimentation ATX a

4 broches, veuillez effectuer

les branchements sur la

Broche 1 et la Broche 5.

*Avertissement: Veuillez
vérifier que le cable
d'alimentation connecté est
pour l'unité centrale et non
pour la carte graphique.

Ne branchez pas le cable
d'alimentation PCle sur ce
connecteur.

Embase SPI TPM
(SPI_TPM_]J1 a 13 broches)
(voir p.1, No. 20)

SPI_DQ3
+3.3V
Dummy
CLK
SPI_MOSI
RST#
| TPM_PIRQ

I
| SPI_TPM_CS#
GND
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CS0
SPI_DQ2

Ce connecteur prend en charge un
module SPI TPM (Trusted Platform
Module - Module de plateforme
sécurisée), qui permet de sauvegarder
clés, certificats numériques, mots de
passe et données en toute sécurité.
Le systeme TPM permet également
de renforcer la sécurité du réseau, de
protéger les identités numériques et
de préserver l'intégrité de la
plateforme.

Connecteur Thunderbolt
AIC

(TB1 a 5 broches)

(voir p.1, No. 35)
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Veuillez connecter une carte
dextension Thunderbolt™ (AIC) a ce
connecteur via le cAble GPIO.

*La carte AIC Thunderbolt™ peut
étre installée dans I'emplacement
compatible PCle (en fonction du
type de CPU). Si vous installez un
CPU a 48 voies, installez la carte sur
PCIEL, 2,3 ou 5.

Si vous installez un CPU a 44 voies,
installez la carte sur PCIEL, 2, 3 ou 5.
Si vous installez un CPU a 28 voies,
installez la carte sur PCIEL, 2 ou 3.



X299 Taichi CLX

Embase LED RVB
(RGB_HEADERI a4
broches)

(voir p.1, No. 32)
(RGB_HEADER?2

4 broches)

(voir p.1, No. 8)

12VG R B

Ces deux embases RVB servent

a connecter le cable d'extension
LED RVB qui permet aux
utilisateurs de choisir parmi
plusieurs effets lumineux LED.
Attention: N'installez jamais le
cable LED RVB dans le mauvais
sens ; dans le cas contraire, le
céble peut étre endommagé.
*Veuillez consulter la page 45 pour
des instructions supplémentaires

sur cette embase.

Embases LED adressables
(ADDR_LEDL1 a 3 broches)
(voir p.1, No. 31)
(ADDR_LED? a 3 broches)
(voir p.1, No. 5)

4
GND
DO_ADDR

vouT

Ces deux embases LED
adressables servent a connecter le
céble d'extension LED adressable
qui permet aux utilisateurs de
choisir parmi plusieurs effets
lumineux LED.

Attention: N’installez jamais

le cable LED adressable dans

le mauvais sens. Dans le cas
contraire, le cable peut étre
endommaggé.

*Veuillez consulter la page 46 pour
des instructions supplémentaires

sur cette embase.
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Virtual RAID sur embase 1 Ce connecteur prend en charge

de processeur GND Intel® Virtual RAID sur
(VROCI a 4 broches) +3VSBGND processeur et NVME/AHCI RAID
(voir p.1, No. 33) VROC RAID KEY sur processeur PCIE.

Avec le lancement du produit Intel VROG, il existe trois modes de fonctionnement:

SKU Touche HW requise Fonctions principales

o Intercommunication uniquement (pas de RAID)
o Gestion des LED

Intercom-
o Non nécessaire o Prise en charge du branchement & chaud
munication
o Prise en charge RAID 0 des SSD Intel Fultondale
NVMe

« Fonctions SKU d'intercommunication
« RAIDO, 1,10

Standard VROCSTANMOD

Premium VROCPREMMOD X
o Fonctions SKU standard

« RAIDS5

o Fermeture du trou d'écriture RAID 5
1SS VROCISSDMOD

*Seuls les SSD Intel sont pris en charge.
*Pour plus de détails sur VROC, veuillez consulter les informations officielles publiées par
Intel.
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1.5 Boutons intelligents

La carte mére est équipée de trois boutons intelligents: Bouton de mise en marche,

bouton de réinitialisation, bouton Effacer CMOS, permettant aux utilisateurs

dallumer/éteindre rapidement le systéme, de réinitialiser le systéme, deffacer les

valeurs CMOS.

Bouton d'alimentation
(PWRBTN)
(voir p.1, No. 23)

Le bouton d'alimentation
permet aux utilisateurs
d’allumer/éteindre le

systéme rapidement.

Bouton de réinitialisation
(RSTBTN)
(voir p.1, No. 24)

Le bouton de
réinitialisation permet aux
utilisateurs de réinitialiser

le systéme rapidement.

Bouton Clear CMOS
(CLRCBTN1)
(voir p.4, No. 14)

Le bouton deffacement
Clear CMOS permet aux
utilisateurs deffacer les

valeurs CMOS rapidement.

ﬁ Cette fonction est uniquement disponible lorsque lordinateur est éteint et son cordon

dalimentation débranché.
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1 Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto della scheda madre ASRock X299 Taichi CLX, una
scheda madre affidabile prodotta secondo i severissimi controlli di qualita ASRock.
La scheda madre offre eccellenti prestazioni con un design robusto che si adatta

all'impegno di ASRock di offrire sempre qualita e durata.

Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate, il

Q contenuto di questa documentazione sara soggetto a variazioni senza preavviso. Nel caso di
eventuali modifiche della presente documentazione, la versione aggiornata sara disponibile sul
sito Web di ASRock senza ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico correlato a questa scheda
madre, visitare il nostro sito Web per informazioni specifiche relative al modello attualmente in
uso. E possibile trovare l'elenco di schede VGA pitt recenti e di supporto di CPU anche sul sito
Web di ASRock. Sito Web di ASRock  http://www.asrock.com.

1.1 Contenuto della confezione

» Scheda madre ASRock X299 Taichi CLX (Form Factor ATX)
+ Guida all'installazione rapida di ASRock X299 Taichi CLX

+ CD di supporto ASRock X299 Taichi CLX

+ 1xscheda ASRock SLI_HB_Bridge_2S (opzionali)

+ 1xantenne ASRock WiFi da 2,4/5 GHz (opzionali)

+ 1x Cacciavite ASRock (opzionali)

+ 4 x cavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)

+ 3 xviti per Socket M.2 (opzionali)

+ 3 x Distanziatori per Socket M.2 (opzionali)
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1.2 Specifiche

Piattaforma

CPU

Chipset

Memoria

. Fattore di forma ATX
« PCBa8layer
+ PCB 20z rame

- Supporta la famiglia di processori Intel® Core™ serie X per
il socket LGA 2066 (Cascade Lake-X, Skylake X Refresh and
Skylake X)

- Digi Power design

+ Potenza a 13 fasi

+ Supporta la tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0

» Supporto di ASRock Hyper BCLK Engine III

. Intel® X299

+ Tecnologia memoria DDR4 Quad Channel

- 8xalloggi DIMM DDR4

+ Supporta memoria DDR4 4200+(OC)*/4133(OC)/4000(OC)/
3866 (OC)/3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3200(0C)/2933
(0C)/2800 (OC)/2666/2400/2133 non ECC, senza buffer

* La frequenza di memoria massima supportata potrebbe variare

in base al tipo di processore.

* Per maggiori informazioni fare riferimento all'elenco dei

supporti di memoria sul sito di ASRock.

(http://www.asrock.com/)

» Capacita max. della memoria di sistema: 256GB

+ Supporto di XMP (Extreme Memory Profile) Intel® 2.0

« Contatti doro 15 negli alloggi DIMM
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Alloggio
d’espansione

Audio

+ 4 x PCI Express 3.0 x16 slot*
* Se si installa una CPU a 48 corsie, PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE5
funzioneranno a x16/x8/x16/x8.
Se un modulo PCI Express M.2 ¢ installato su M2_1 or M2_2,
PCIE2 sara declassato a modalita x4.
Se i moduli PCI Express M.2 sono installati su M2_1 e M2_2,
verra disattivato PCIE2.
* Se si installa una CPU a 44 corsie, PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE5
funzioneranno a x16/x4/x16/x8.
Se il modulo PCI Express M.2 ¢ installato su M2_1, verra
disattivato PCIE2.
* Se si installa una CPU a 28 corsie, PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE5
funzioneranno a x16/x4/x8/x0.
Se il modulo PCI Express M.2 ¢ installato su M2_1, verra
disattivato PCIE2.
* Supporto di SSD NVMe come disco d'avvio

+ 1xalloggio PCI Express 3.0 x1

- Supporto di AMD 3-Way CrossFireX"™ e CrossFireX™**

- Supporto di NVIDIA® 3-Way SLI™ e SLI"**
** 3_Way CrossFireX™ e 3-Way SLI™ sono supportati solo con
CPU con 48 o 44 corsie.

+ 1x Socket M.2 verticale (Key E) con il modulo WiFi-802.11ax

fornito (sul pannello I/O posteriore)
+ Contatti dorati 15y nell'alloggio VGA PCle (PCIEI e PCIE3)

« Audio HD a 7.1 canali con Content Protection (codec audio
Realtek ALC1220)
+ Supporto audio Blu-ray Premium
+ Supporto protezione da sovratensione (protezione completa
ASRock dai picchi di corrente)
- Supporto di Purity Sound™ 4
- Cappucci audio Nichicon serie Fine Gold
- 120dB SNR DAC con amplificatore differenziale
- NE5532 Premium Headset Amplifier per connettore audio
pannello frontale
(supporta cuffie fino a 600 Ohm)
- Ingresso Pure Power
- Tecnologia Direct Drive
- Schermatura isolata PCB

- Rilevamento dell'impedenza sulla porta di uscita posteriore



X299 Taichi CLX

+ - Layer PCB individuali per canali audio R/L
- Connettori audio dorati
- Connettore audio dorato 15 p

+ Supporta DTS Connect

LAN 1x 2,5 LAN Gigabit 10/100/1000/2500 Mb/s (Dragon
RTL8125AG):
+ Supporto del software LAN Dragon 2.5G
- Controllo intuitivo di regolazione automatica della larghezza
di bandal
- Interfaccia grafica facile da usare
- Statistiche d'uso della rete
- Impostazioni predefinite ottimizzate per le modalita di
Gioco, Navigazione e Streaming
- Controllo priorita personalizzato dall'utentel
+ Supporto WOL (Wake-On-LAN)
+ Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
+ Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az
+ Supporto PXE
1 x Intel Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s (1 x Intel® I219V):
+ Supporto WOL (Wake-On-LAN)
+ Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
+ Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az
+ Supporto PXE

LAN + Modulo Intel® 802.11ax WiFi
wireless « Supporta IEEE 802.11a/b/g/n/ax
+ Supporta Dual-Band (2,4/5 GHz)
+ Supporta la connessione wireless ad alta velocita fino a
2,4 Gbps
+ 2 antenne per supportare tecnologia a diversita
2 (trasmissione) x 2 (ricezione)
+ Supporto di Bluetooth 5.0 + High speed Classe II
+ Supporta MU-MIMO
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1/0 .
pannello .
posteriore .

2 x porte antenna

1 x porta uscita SPDIF ottico

2 x porte USB 2.0 (supporto protezione da scariche
elettrostatiche)

1 x Porta USB 3.2 Gen2x2 di tipo C (20 Gb/s)
(ASMedia ASM3242) (supporta protezione da scariche

elettrostatiche)

* Ultra USB Power ¢ supportato su porte USB3_3_4.

* La funzione di attivazione ACPI non ¢ supportata sulle porte
USB3_3_4.

Archiviazione -

4 x porte USB 3.2 Genl (supporto protezione da scariche
elettrostatiche)

2 x porta RJ-45 LAN con LED (LED ACT/LINK e LED
SPEED)

1 x pulsante per azzerare la CMOS

Connettori audio HD: altoparlante posteriore/centrale/basso/
ingresso linea/altoparlante anteriore/microfono (connettori

audio dorati)

8 x connettori SATA3 6,0 Gb/s, supportano RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 17
e Intel Smart Response Technology), NCQ, AHCI e Hot Plug*

*Se M2_3 ¢ occupato da un dispositivo M.2 di tipo SATA,
SATA3_7 sara disabilitato.

2 x Connettori SATA3 6,0Gb/s ASMedia ASM1061,
supportano NCQ, AHCI e Hot Plug

2 x Socket Ultra M.2 (M2_1 e M2_2), supporto modulo PCI
Express di tipo M Key 2242/2260/2280 M.2 fino a Gen3 x4
(32 Gb/s)**

1 x socket Ultra M.2 (M2_3), supporta il modulo M.2 SATA3
6,0 Gb/s di tipo 2242/2260/2280/22110 ed il modulo M.2 PCI
Express fino a Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Supporta la tecnologia Intel* Optane™
** Supporto di RAID PCle
** Supporto di SSD NVMe come disco davvio
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Connettore + 1 x RAID virtuale su connettore CPU
+ 1x connettore SPI TPM
+ 1x connettore LED alimentazione e altoparlante
+ 2 xcollettore LED RGB
* Supporto totale di fino a 12V/3A, 36W strip LED
+ 2 x Header LED indirizzabili
* Supporto totale di strisce LED finoa 5 V/3 A, 15 W
+ 1x connettore ventola CPU (4-pin)
* 11 connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza
massima di 1 A (12 W).
+ 1 x connettore ventola CPU/ventola pompa dell'acqua (4 pin)
(Controllo intelligente della velocita della ventola)
* La ventola CPU/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di
sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A
(24W).
+ 5 x connettori ventola telaio/ventola pompa dellacqua (4 pin)
(Controllo intelligente della velocita della ventola)
* La ventola Chassis/ventola pompa dellacqua supporta ventole
di sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A
(24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1~5/WP sono in grado di rilevare
se € in uso una ventola a 3 pin 0 4 a pin.
+ 1x connettore alimentazione ATX 24-pin (connettore
alimentazione ad alta densita)
+ 2 x connettori alimentazione 12V 8 pin (connettore
alimentazione ad alta densita)
+ 1 x connettore audio pannello frontale (15u connettore audio
dorati)
+ 1x connettore Thunderbolt AIC (5-pin)
* Lascheda Thunderbolt™ AIC puo essere installata nello slot PCle
abilitato (a seconda del tipo di CPU).
+ 2 x connettori USB 2.0 (supporto di 4 porte USB 2.0)
(supporta protezione da scariche elettrostatiche)
+ 1x connettore USB 3.2 Genl (supporto di 2 porte USB 3.2
Genl) (supporto protezione da scariche elettrostatiche)
+ 1x connettore USB 3.2 Gen2 tipo C pannello anteriore
(ASMedia ASM3142)
+ 1xDr. Debug con LED
+ 1 x Tasto d'alimentazione con LED

+ 1 x Tasto Ripristino
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Funzionalita .

BIOS

Hardware .

Monitor

SO

Certificazioni .

BIOS legale 2 x AMI UEFI con supporto GUI multilingue

(1 x Main BIOS e 1 x Backup BIOS)

Supporto della tecnologia Secure Backup UEFI

Eventi di riattivazione conformi a ACPI 6.1

Supporto di SMBIOS 3.0

Regolazione multipla tensione CPU, DRAM, VPPM, VITM,
PCH 1,0V, VCCMPHY, VCCIO, VCCSA, CPUPLL, CLK
VDD

Sensore di temperatura: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dell'acqua

Tachimetro ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dell'acqua

Ventola silenziosa (regolazione automatica velocita in base alla
temperatura della CPU): Ventole CPU, CPU/pompa
dell'acqua, telaio/pompa dell'acqua

Controllo velocita ventola: Ventole CPU, CPU/pompa
dell'acqua, telaio/pompa dell'acqua

Monitoraggio tensione: +12 V, +5V, +3,3 V, CPU Vcore,
DRAM, PCH 1,0V, VCCIO, VCCSA

Microsoft® Windows® 10 64 bit

FCC, CE
ErP/EuP Ready (¢ necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: http://www.asrock.com

A

Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la
regolazione delle impostazioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied Overclocking o
l'utilizzo di strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking puo influenzare la stabilita
del sistema o perfino provocare danni ai componenti e ai dispositivi del sistema. Occorre
eseguirlo a proprio rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per possibili danni provocati da

overclocking.
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1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio
del jumper & posizionato sui pin, il jumper & "cortocircuitato". Se sui pin non &

posizionato alcun cappuccio del jumper, il jumper ¢ "aperto".

W

Short Open
Jumper per azzerare la Cortocircuitato: Azzerare la
CMOS . CMOS
Jumper a 2 pin
(CLRCMOSI1) Aperto: Predefinito

(vedere pag. 1, n. 26)

CLRCMOSI consente di azzerare i dati presenti nella CMOS. I dati presenti nella
CMOS includono informazioni relative all'impostazione del sistema quali password
del sistema, data, ora e parametri di impostazione del sistema. Per azzerare e
reimpostare i parametri del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il
computer e scollegare il cavo di alimentazione, quindi utilizzare un cappuccio

del jumper per cortocircuitare i pin su CLRCMOSI per 3 secondi. Ricordarsi di
rimuovere il cappuccio del jumper dopo aver azzerato la CMOS. Se € necessario
azzerare la CMOS dopo l'aggiornamento del BIOS, ¢ necessario riavviare prima il
sistema e in seguito spegnerlo prima di eseguire I'operazione di azzeramento della
CMOS.

Q 11 pulsante per azzerare la CMOS ha la stessa funzione del jumper per azzerare la CMOS.
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1.4 Header e connettori su scheda

Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del jumper
su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e connettori
provochera danni permanenti alla scheda madre.

Header sul pannello del PLED+ Collegare il tasto
sistema d'alimentazione, il tasto
(PANELI a 9 pin)

(vedere pag. 1, n. 22)

di ripristino e l'indicatore
di stato del sistema del

telaio a questa basetta in

HDLED+ base all'assegnazione dei
pin definita di seguito.
Annotare i pin positivi e
negativi prima di collegare

icavi.

PWRBTN (tasto dalimentazione):
Collegare al tasto dalimentazione del pannello frontale del telaio. Utilizzando il tasto dalimen-
tazione é possibile configurare il modo in cui si spegne il sistema.

RESET (tasto di ripristino):
Collegare all'interruttore di ripristino del pannello frontale del telaio. Premere il tasto di ripristi-
no per riavviare il sistema se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED
¢ acceso quando il sistema ¢ in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si
trova nello stato di sospensione S1/83. Il LED ¢ spento quando il sistema si trova nello stato di
sospensione S4 o quando é spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED ¢ acceso
quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

11 design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo del pannello
frontale consiste principal di tasto dali ione, tasto di ripristino, LED
dalimentazione, LED attivita del disco rigido, altoparlanti e cosi via. Quando si collega il
modulo del pannello frontale del telaio a questa basetta, assicurarsi che lassegnazione dei cavi e
lassegnazione dei pin siano corrette.




Connettore LED
alimentazione e
altoparlante
(SPK_PLEDI a 7 pin)
(vedere pag. 1, n. 21)

SPEAKER

DUMMY
DUMMY
v |

olo
Q

0. |
PLED+
PLED+
PLED-

Collegare i LED
alimentazione e
altoparlante a questo

connettore.

Connettori Serial ATA3
(SATA3_0_1:
vedere pag. 1, n. 15)
(SATA3_2_3:
vedere pag. 1, n. 16)
(SATA3_4_5:
vedere pag.1, n. 17)
(SATA3_6_7:
vedere pag.1, n. 18)
(SATA3_A1_A2:
vedere pag.1, n. 19)

|

] I——1 I——1 (——1

SATA3_A2 SATA3_7 SATA3_5 SATA3_3 SATA3_1

J [r

d Ir

4 [r

SATA3_6 SATA3_4 SATA3_2 SATA3 0

Questi dieci connettori
SATA3 supportano cavi
dati SATA per dispositivi
di archiviazione interna,
con una velocita di
trasferimento dati fino a
6,0 Gb/s.

* Per ridurre al minimo
il tempo d’avvio, usare

le porte SATA Intel®
X299 (SATA3_0~7) per i

dispositivi di'avvio.

pr =] [
gl L I * Se M2_3 & occupato
& =l = da un dispositivo M.2 di
tipo SATA, SATA3_7 sara
disabilitato.
Header USB 2.0 USB_PWR Ci sono due connettori
p-

(USB3_4 2 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 30)
(USB5_6 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 29)

su questa scheda madre.
Ciascun header USB 2.0

puo supportare due porte.

X299 Taichi CLX
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Header USB 3.2 Genl Bummy InA_PAD Su questa scheda madre

IntA_PB_D+ IntA_PA_D-
(USB3_5_6a 19 pin) IntA_P8_D- GND ¢ un connettore. Questa
GND IntA_PA_SSTX+
(vedere pag. 1, n. 14) IntA_PB_SSTX+ mAPASSTX basetta USB 3.2 Genl pud
IntA_PB_SSTX- GND
GND IntA_PA_SSRX+
IntA_PB_SSRX+ IntA_PA_SSRX- supportare due porte.
IntA_PB_SSRX- busp
Vbus
Connettore USB 3.2 Gen2 E presente un connettore
tipo C pannello anteriore USB 3.2 Gen2 tipo C

(USB32_TCl a 20 pin)

pannello anteriore su

(vedere pag. 1, n. 13) questa scheda madre.

Questo connettore

USB Type-C Cable viene utilizzato per il
collegamento di un
modulo USB 3.2 Gen2
per porte USB 3.2 Gen2

supplementari.

Header audio pannello

anteriore

(HD_AUDIOL1 a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 36)

S

1.

N

GND Questo header serve a
PRESENCE#
MIC_RET 1 i di e
ouT_RET collegare i dispositivi
audio al pannello audio

anteriore.

L'audio ad alta definizione supporta le funzioni Jack sensing, ma il filo del pannello sullo
chassis deve supportare HDA per funzionare correttamente. Seguire le istruzioni presenti nel
nostro manuale e nel manuale dello chassis per installare il sistema.

. Sesi utilizza un pannello audio AC’97, installarlo sull header audio del pannello anteriore

seguendo le fasi di seguito:

A. Collegare Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Collegare Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Collegare Ground (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET e OUT_RET servono soltanto per il pannello audio HD. Non é necessario
collegarli per il pannello audio AC’97.

E. Per attivare il microfono anteriore, andare alla scheda “FrontMic” nel pannello di controllo
Realtek e regolare il “Volume di registrazione”.



Connettori ventola pompa
dell'acqua telaio
(CHA_FAN1/WP a4 pin)
(vedere pag. 1, n. 11)

(CHA_FAN2/WP a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 25)

CHA_FAN3/WPa 4 pin)
vedere pag. 1, n. 27)
CHA_FAN4/WP a 4 pin)
vedere pag. 1, n. 28)
CHA_FAN5/WP a 4 pin)

(
(
(
(
(
(vedere pag. 1, n. 34)

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

(SN

12 34

Questa scheda madre ¢ dotata
di connettori cinque 4-pin

per ventole raffreddamento ad
acqua del telaio. Se si decide di
collegare una ventola telaio con
raffreddamento ad acqua a

3 pin, collegarla al pin 1-3.

Connettore ventola CPU
(CPU_FANT1 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 10)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

1.2 3 4

Questa scheda madre ¢ dotata
di un connettore per la ventola
della CPU (Ventola silenziosa)
a4 pin. Se si decide di collegare
una ventola della CPU a 3 pin,
collegarla al pin 1-3.

Connettore ventola pompa
dellacqua CPU
(CPU_FAN2/WP a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 12)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Questa scheda madre ¢ dotata
di un connettore per la ventola
della CPU con raffreddamento
ad acqua a 4 pin. Se si decide di
collegare una ventola della CPU
con raffreddamento ad acqua a

3 pin, collegarla al pin 1-3.

Connettore di
alimentazione ATX
(ATXPWRI a 24 pin)
(vedere pag. 1,n.9)

Questa scheda madre ¢ dotata
di un connettore di
alimentazione ATX a 24 pin.
Per utilizzare un'alimentazione
ATX a 20 pin, collegarla lungo
ilpin 1 eil pin 13.

X299 Taichi CLX
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Connettore di alimentazione
ATX da12V

(ATX12V1 a 8 pin)

(vedere pag. 1, n. 4)
(ATX12V2 a 8 pin)

(vedere pag. 1, n. 3)

U

Lo

Questa scheda madre ¢ dotata di
due connettori di alimentazione
ATX da 12V a 8 pin. Per

utilizzare un'alimentazione ATX
a4 pin, collegarla lungo il pin 1 e

il pin 5.

*Attenzione: Assicurarsi che il
cavo di alimentazione collegato
sia per la CPU e non la scheda
grafica. Non inserire il cavo di
alimentazione PCle in questo
connettore.

Connettore SPI TPM
(SPI_TPM_J1 a 13 pin)
(vedere pag. 1, n. 20)

SPI_DQ3

+3.3V

Dummy
CLK
SPI_MOSI
RST#
| TPM_PIRQ

i9]
10

Questo connettore supporta il sistema
SPI Trusted Platform Module (TPM),
che puo archiviare in modo sicuro
chiavi, certificati digitali, password e
dati. Un sistema TPM permette anche
di potenziare la sicurezza della rete, di
proteggere identita digitali e di
garantire l'integrita della piattaforma.

ConnettoreThunderbolt
AIC

(TB1 5-pin)

(vedere pag. 1, n. 35)

Collegare una scheda aggiuntiva
Thunderbolt™ (AIC) a questo
connettore utilizzando il cavo GPIO.

* La scheda Thunderbolt™ AIC puo
essere installata nello slot PCle abilitato
(a seconda del tipo di CPU). Se si
installa la CPU a 48 corsie, installare la
scheda su PCIEL, 2,3 0 5.

Se si installa la CPU a 44 corsie,
installare la scheda su PCIEL, 2,3 0 5.
Se si installa la CPU a 28 corsie,
installare la scheda su PCIEL, 2 0 3.
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Collettore LED RGB
(RGB_HEADERI a 4 pin) 12VG R B
(vedere pag. 1, n. 32)

(RGB_HEADER?2 a 4 pin)

(

vedere pag. 1, n. 8)

Questi due collettori RGB
vengono utilizzati per collegare la
prolunga LED RGB, che consente
agli utenti di scegliere tra vari
effetti di illuminazione a LED.
Attenzione: Non installare il cavo
LED RGB in senso errato; in
caso contrario, il cavo potrebbe
danneggiarsi.

* Fare riferimento a pagina 45
per ulteriori istruzioni su questa

basetta.

Header LED indirizzabili
(ADDR_LED1 a 3 pin)

1
GND
DO_ADDR

vedere pag. 1, n. 31) vour

(
(ADDR_LED?2 a 3 pin)
(vedere pag. 1, n. 5)

Questi due header LED
indirizzabili vengono utilizzati
per collegare la prolunga LED
indirizzabile, che consente agli
utenti di scegliere tra vari effetti di
illuminazione a LED.

Attenzione: Non installare mai
il cavo del LED indirizzabile
secondo un orientamento errato,
altrimento potrebbe
danneggiarsi.

* Fare riferimento a pagina 46

per ulteriori istruzioni su questa

basetta.
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RAID virtuale su 1
connettore CPU

GND
(VROC1 a 4 pin) +3VSB

GND
(vedere pag. 1, n. 33) VROC RAID KEY

Questo connettore supporta RAID
virtuale Intel” su CPU e RAID
NVME/AHCI su PCIE CPU.

Con l'introduzione del prodotto Intel VROC, ci sono tre modalita di funzionamento:

Pass-
through

Standard

Premium

1SS

Tasto hardware richiesto Caratteristiche principali

Solo Pass-through (no RAID)

Gestione LED

Supporto collegamento a caldo

Supporto RAID 0 per SSD Intel Fultondale
NVMe

Non necessario .

VROCSTANMOD

VROCPREMMOD

VROCISSDMOD

*Solo SSD Intel sono supportati.

Caratteristiche SKU Pass-through
RAID O, 1, 10

Caratteristiche SKU standard
RAID 5
Chiusura foro scrittura RAID 5

* Per ulteriori dettagli su VROC, fare riferimento alle informazioni ufficiali fornite da Intel.



X299 Taichi CLX

1.5 Interruttori intuitivi

La scheda madre ¢ dotata di tre interruttori intuitivi: Tasto d’alimentazione, tasto di
ripristino, tasto Clear CMOS che consentono di accendere/spegnere rapidamente il

sistema, ripristinare il sistema, cancellare i valori CMOS

Tasto d’alimentazione 1l tasto d’alimentazione
(PWRBTN) consente di accendere/
(vedere pag. 1, n. 23) spegnere rapidamente il
sistema.
Tasto di ripristino ® .. 11 tasto di ripristino
(RSTBTN) ° ° consente di ripristinare
(vedere pag. 1, n. 24) rapidamente il sistema.
Tasto Cancella CMOS b .. 1l tasto Cancella CMOS
(CLRCBTN1) ° ° consente agli utenti di
(fare riferimento a pagina cancellare rapidamente i
4,n. 14) valori CMOS.

ﬁ Questa funzione é operativa solo quando si spegne il computer e si scollega l'alimentatore.
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1 Introduccion

Gracias por comprar la placa base ASRock X299 Taichi CLX, una placa base fiable
fabricada segun el rigurosisimo control de calidad de ASRock. Ofrece un rendimiento
excelente con un disefio resistente de acuerdo con el compromiso de calidad y

resistencia de ASRock.

Ya que las especificaciones de la placa base y el software de la BIOS podrdn ser actualizados, el
Q contenido que aparece en esta documentacion estard sujeto a modificaciones sin previo aviso.

Si esta documentacion sufre alguna modificacion, la versién actualizada estard disponible

en el sitio web de ASRock sin previo aviso. Si necesita asistencia técnica relacionada con esta

placa base, visite nuestro sitio web para obtener informacién especifica sobre el modelo que esté

utilizando. Podrd encontrar las ultimas tarjetas VGA, asi como la lista de compatibilidad de la

CPU, en el sitio web de ASRock. Sitio web de ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenido del paquete

« Placa base ASRock X299 Taichi CLX (Factor de forma ATX)
+ Guia de instalacion rapida de ASRock X299 Taichi CLX

+ CD de soporte de ASRock X299 Taichi CLX

+ 1 tarjeta ASRock SLI_HB_Bridge_2S (Opcional)

+ 1x Antenas ASRock WiFi 2,4/5 GHz (Opcional)

+ 1 x destornillador ASRock (Opcional)

+ 4 x Cables de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)

+ 3 x Tornillos para sockets M.2 (Opcional)

+ 3 xseparadores para sockets M.2 (Opcional)
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1.2 Especificaciones

Plata- « Factor de forma ATX
forma « Circuito impreso (PCB) de 8 capas
« Circuito impreso (PCB) de 2 oz de cobre

CPU « Admite la familia de procesadores Intel® Core™ serie X para
el zocalo LGA 2066 (Cascade Lake-X, Skylake X Refresh and
Skylake X)
- Digi Power design
+ Disefio de 13 fases de alimentacion
+ Admite Intel® Turbo Boost Technology 3.0
+ Admite motor Hiper-BCLK de ASRock III

Conjunto - Intel® X299
de chips
Memoria + Tecnologia de memoria DDR4 de cuatro canales

+ 8xranuras DIMM DDR4

+ Admite memoria sin bufer DDR4 4200+(OC)*/4133(OC)/
4000(0C)/3866 (OC)/3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3200
(0C)/2933 (0C)/2800 (OC)/2666/2400/2133 no ECC

* La frecuencia de memoria maxima admitida puede variar en

funcién del tipo de procesador.

* Para obtener mas informacidn, consulte la lista de memorias

compatibles en el sitio web de ASRock.

(http://www.asrock.com/)

» Capacidad mdxima de memoria del sistema: 256GB

« Admite Perfil de memoria extremo de Intel® (XMP) 2.0

« Contacto 15 Gold en ranuras DIMM
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Ranura de
expansion

Audio

+ 4 ranura PCI Express 3.0 x16*
* Siinstala una CPU con 48 lineas, PCIE1, PCIE2, PCIE3 y PCIE5
funcionaran a x16, x8, x16, o x8.
Si se instala un mdédulo M.2 PCI Express en M2_1 o M2_2, PCIE2
se degradara al modo x4.
Si se instalan los médulos M.2 PCI Express en M2_1y M2_2,
PCIE2 se desactivara.
* Siinstala una CPU con 44 lineas, PCIE1, PCIE2, PCIE3 y PCIE5
funcionaran a x16, x4, x16, o x8.
Si se instala un médulo M.2 PCI Express en M2_1, PCIE2 se
desactivara.
* Siinstala una CPU con 28 lineas, PCIE1, PCIE2, PCIE3 y PCIE5
funcionaran a x16, x4, x8, o x0.
Si se instala un médulo M.2 PCI Express en M2_1, PCIE2 se
desactivara.
* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de
arranque

+ 1xranura PCI Express 3,0 x1

- Compatible con AMD de tres direcciones CrossFireX™'y

CrossFireX ™+
- Compatible con NVIDIA® de tres direcciones SLI™ y SLI™**

T™ . .
de tres direcciones son

** CrossFireX™ de tres direcciones y SLI
solamanete compatibles con CPU con 48 lineas o 44 lineas.
« 1x Zdbcalo M.2 vertical (clave E) con el mdédulo WiFi-802.11ax
integrado (en la E/S trasera)

+ Contacto dorado de 15u en ranura PCle VGA (PCIE1 y PCIE3)

« 7.1 Audio CH HD con Proteccién de contenido (Realtek
ALC1220 Audio Codec)
+ Compatible con audio Blu-ray Premium
» Compatible con proteccion por sobretensién (proteccion total
contra picos de ASRock)
. Compatible con Purity Sound™ 4
- Tapas de audio Nichion de la serie Fine Gold
- 120dB SNR DAC con amplificador diferencial
- Amplificador de auriculares NE5532 Premium para el panel
frontal.
Conector de Audio (Compatible con hasta auriculares de
600 Ohm)
- Entrada de alimentacioén pura
- Tecnologia Direct Drive
- Proteccion de aislamiento PCB (circuito impreso)

- Deteccién de impedancia en el puerto de salida posterior
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+ - Capas PCB individuales para canal de audio D/I
- Conectores de audio de oro
- Conector de audio dorado de 15

+ Compatible con DTS Connect

LAN 1x 2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s (Dragon
RTL8125AG):

+ Admite el software de LAN Dragon 2.5G
- Ajuste automatico inteligente del control de ancho de banda
- Interfaz de usuario sencilla visual
- Estadisticas de uso de red visuales
- Configuracion predeterminada optimizada para juegos, el

explorador y modos de streaming

- Control de prioridades personalizado por el usuario

+ Admite la funcién Reactivacion de LAN

+ Admite proteccion contra rayos y descargas electrostaticas
(ESD)

+ Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética

+ Admite PXE

1 x LAN Intel Gigabit 10/100/1000 Mb/s (1 x Intel® I219V):

+ Admite la funcién Reactivacion de LAN

+ Admite proteccion contra rayos y descargas electrostaticas
(ESD)

+ Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética

+ Admite PXE

LAN + Modulo WiFi Intel® 802.11ax
inalambrica « Compatible con IEEE 802.11a/b/g/n/ax
+ Compatible con Banda Dual (2,4/5 GHz)
+ Compatible con conexion inalambrica de alta velocidad de
hasta 2,4 Gbps
+ 2 antenas compatibles con Tecnologia de diversidad
2 (Transmision) x 2 (Recepcion)
+ Compatible con Bluetooth 5.0 + Alta velocidad clase II
+ Admite MU-MIMO
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E/S en
panel
posterior

Almace-
namiento

+ 2 x Puertos de antena
+ 1x puerto de salida SPDIF 6ptica
+ 2x Puertos USB 2.0 (admite proteccion contra descargas
electrostaticas)
+ 1xPuerto USB 3.2 Gen2x2 Tipo C (20 Gb/s)
(ASMedia ASM3242) (Compatible con proteccion ESD)
* Se admite Alimentacion ultra-USB en puertos USB3_3_4 .
*La funcién de reactivacion ACPI no se admite en los puertos
USB3_3_4.
+ 4 xPuertos USB 3.2 Gen1 (admite proteccion contra descargas
electrostaticas)
+ 2 puerto LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED y SPEED
LED)
1 botén de borrado CMOS
» Conector de audio HD: Altavoz trasero / Central / Graves /
Entrada de linea / Altavoz frontal / Micréfono (conectores de

audio de oro)

+ 8 x Conectores SATA3 de 6,0 Gb/s, compatibilidad con RAID
(RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage
Technology 17 e Intel Smart Response Technology), NCQ,
AHCI y conexién en caliente

*Si M2_3 se ocupa con un dispositivo M.2 de tipo SATA,
SATA3_7 se deshabilitara.

+ 2x Conectores SATA3 de 6,0 Gb/s de ASMedia ASM1061,
compatibilidad con las funciones NCQ, AHCI y "Conexi6n en
caliente"

+ 2xconectores Ultra M.2 (M2_1 y M2_2), compatibles con el
modulo PCI Express M.2 tipo 2242/2260/2280 con clave M
hasta Gen3 x4 (32 Gb/s)**

+ 1x Zbcalo Ultra M.2 (M2_3) que admite el médulo SATA3
6,0 Gb/s M.2 de tipo 2242/2260/2280/22110 con clave M y el
modulo PCI Express M.2 hasta Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Compatible con la tecnologfa Optane™ de Intel®
** Compatible con PCIe RAID
** Admite unidad de estado s6lido de NVMe como disco de

arranque
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Conector + 1 x RAID virtual en base de conexiones de CPU
+ 1 x Conector SPI TPM
+ 1 x LED de alimentacién y base de conexiones para el altavoz
+ 2 x Cabezales de indicador LED RGB
* Admite una tira de LED de hasta 12 V/3 A (36 W) en total
+ 2 x cabezales de LED direccionables
* Admite una tira de LED de hasta 5V/3 A (15W) en total
+ 1 x Conector para ventilador de la CPU (4 contactos)
* El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la
CPU con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) maxima.
+ 1 x Conector (4 contactos) para el ventilador de la bomba de
agua/CPU (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la CPU/bomba de agua admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador maxima de 2A
(24 W).
+ 5x Conectores (4 contactos) para el ventilador de la bomba de
agua/chasis (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la bomba de agua/Chasis admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador maxima de 2A
(24 W).
* CPU_FAN2/WP y CHA_FAN1~5/WP se pueden detectar
automaticamente si se usa el ventilador de 3 o 4 contactos.
+ 1 x Conector de alimentacion de 24 contactos y ATX (conector
de alimentacion de alta densidad)
+ 2 x Conectores de alimentacion de 8 pines y 12V (conector de
alimentacién de alta densidad)
+ 1 x Conector de audio en el panel frontal (15u Conector de
audio de oro)
+ 1 x conector Thunderbolt AIC (5 contactos)
* La tarjeta The Thunderbolt™ AIC se puede instalar en la ranura
PCle habilitada (dependiendo del tipo de CPU).
+ 2 x Bases de conexiones USB 2.0 (admite 4 puertos USB 2.0)
(Admite proteccion contra descargas electrostaticas)
+ 1 x base de conexiones USB 3.2 Genl (admite 2 puertos USB 3.2
Genl) (Admite proteccion contra descargas electrostaticas)
+ 1 x Base de conexiones USB 3.2 Gen2 de tipo C en el panel
frontal (ASMedia ASM3142)
+ 1xDr. Debug con indicador LED
+ 1x Botén de alimentacién con LED
+ 1 x Boton Restablecer
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Funcion de
la BIOS

Monitor de
hardware

SO

Certifica-
ciones

2 BIOS Legal UEFI AMI compatibles con interfaz grafica de
usuario multilingtie (1 BIOS Principal y 1 BIOS de copia de
seguridad)

Compatible con tecnologia UEFI de copia de seguridad segura
Eventos de reactivacion compatibles con ACPI 6.1

Admite SMBIOS 3.0

Multiajuste de voltaje de CPU, DRAM, VPPM, VTTM, PCH
1,0V, VCCMPHY, VCCIO, VCCSA, VCCPLL, CLK VDD

Deteccion de temperatura: Ventiladores de la bomba de agua/
chasis, bomba de agua/CPU, CPU

Tacémetro del ventilador: Ventiladores de la bomba de agua/
chasis, bomba de agua/CPU, CPU

Ventilador silencioso (ajuste automatico de la velocidad del
ventilador del chasis por temperatura de la CPU): Ventiladores
de la bomba de agua/chasis, bomba de agua/CPU, CPU
Control de varias velocidades del ventilador: Ventiladores de
la bomba de agua/chasis, bomba de agua/CPU, CPU
Supervision del voltaje: +12 V, +5 V, +3,3 V, Vcore de CPU,
DRAM, PCH 1,0V, VCCIO, VCCSA

Microsoft® Windows® 10 64 bits

FCCyCE
Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de

alimentacion preparada para ErP/EuP)

* Para obtener informacion detallada del producto, visite nuestro sitio Web: http://www.asrock.com

Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking,
A incluido el ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando las

herramientas de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la estabilidad

del sistema e, incluso, danar los componentes y dispositivos del sistema. Esta operacion se debe
realizar bajo su propia responsabilidad y usted debe asumir los costos. No asumimos ninguna
responsabilidad por los posibles dafios causados por el overclocking.
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1.3 Instalacién de los puentes

La instalacion muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente
se coloca en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en

los contactos, el puente queda “Abierto”.

% W

Short Open

Puente de borrado de Corto: Borrado de CMOS

CMOS Abierto: Predeterminado
Puente de 2 contactos

(CLRCMOS1)

(consulte la pag. 1, n° 26)

CLRCMOS]1 le permite borrar los datos del CMOS. Los datos del CMOS incluyen
informacion de instalacion del sistema como, por ejemplo, la contrasena, la fecha

y la hora del sistema y los parametros de instalacion del sistema. Para borrar y
restablecer los parametros del sistema a los valores predeterminados de instalacion,
apague el ordenador y desenchufe el cable de alimentacién. A continuacion, utilice
una tapa de puente para acortar los contactos del CLRCMOS! durante 3 segundos.
Acuérdese de retirar la tapa de puente después de borrar el CMOS. Si necesita borrar
el CMOS cuando acabe de actualizar la BIOS, debera arrancar el sistema primero vy,

a continuacion, debera apagarlo antes de que realice el borrado del CMOS.

Q El botén de borrado CMOS tiene la misma funcién que el puente de borrado de CMOS.
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1.4 Conectores y cabezales incorporados

Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente sobre
estos cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores dafiard
de forma permanente la placa base.

Cabezal del panel del sistema PLED+ Conecte el botén de
(PANELTI de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 22)

alimentacion, el boton
de restablecimiento y el
indicador de estado del

sistema que se encuentran

HDLED+ en el chasis a esta base
de conexiones segiin
las asignaciones de
contactos que se indica a
continuacion. Cercidrese
de cudles son los contactos
positivos y los negativos
antes de conectar los
cables.

Conéctelo al boton de alimentacién del panel frontal del chasis. Deberd configurar la forma en

Q PWRBTN (botén de alimentacién):

la que su sistema se apagard mediante el botén de alimentacion.

RESET (botén de restablecimiento):

Conéctelo al boton de restablecimiento del panel frontal del chasis. Pulse el botén de resta-
blecimiento para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de forma
normal.

PLED (Indicador LED de la alimentacién del sistema):

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacién del panel frontal del chasis. El indicador
LED permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED parpadea
cuando el sistema se encuentra en estado de suspension S1/S3. El indicador LED se apaga
cuando el sistema se encuentra en estado de suspension S4 o estd apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):
Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El indica-
dor LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo datos.

El disefio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un modulo de panel
frontal consta principalmente de: botén de alimentacion, botén de restablecimiento, indicador
LED de alimentacién, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc. Cuando
conecte su modulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegiirese de que las asignaciones
de los cables y los contactos coinciden correctamente.
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LED de alimentacion y SPEAKER Conecte el LED de
base de conexiones para la DUNIID ,\L,I"y MY alimentacion del chasis y
altavoz +5V | el altavoz del chasis a esta
(SPK_PLED1 de 7 O 8 base de conexiones.
1
contactos) I |
(consulte la pag. 1, n° 21) PLEP?_ED,,
PLED-
Conectores Serie ATA3 o A - Estos diez conectores
I I
(SATA3_0_1: F(_’ g SATA3 son compatibles
consulte la pag.1, n° 15) & =L =] & con cables de datos SATA
(SATA3_2_3: N R para dispositivos de
52} (5]
consulte la pag. 1, N.° 16) E I E almacenamiento interno
(SATA3_4_5: 0 =l k=l » con una velocidad de
consulte la pag. 1, n° 17) :| =] :| transferencia de datos de
(SATA3_6_7: = s hasta 6,0 Gb/s.
Ite la pag. 1, n° 18) & | L &
consulte la pag. 1, n° —_— =
bag © = =~ * Para reducir el tiempo de
(SATA3_A1_A2: I i
i ? ? arranque, utilice puertos
consulte la pag. 1, n° 19) = =
S IL LS SATA X299 de Intel®
_ (SATA3_0~7) con sus
= < -
o) o dispositivos de arranque.
< <
= =
= =L =] & * 81 M2_3 se ocupa con
un dispositivo M.2 de
tipo SATA, SATA3_7 se
deshabilitara.
Cabezales USB 2.0 us8_PWR Hay dos bases de

(USB3_4 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 30)
(USB5_6 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 29)

conexiones en esta placa
base. Cada cabezal USB 2.0

admite dos puertos.

X299 Taichi CLX
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Cabezal USB 3.2 Genl Dummy IntA_PA_D+
(USB3_5_6 de 19 contactos) ‘.";:{F;B;J Z‘Np\-fpw-
(consulte la pag. 1, n° 14) i e ssre gtipeion

Esta placa base tiene otra
base de conexiones. Esta

base de conexiones USB 3.2
IntA_PB_SSTX-
GND
IntA_PB_SSRX+
IntA_PB_SSRX-
Vbus

GND
IntA_PA_SSRX+
IntA_PA_SSRX-
busp

Genl admite dos puertos.

Base de conexiones USB 3.2
Gen?2 de tipo C en el panel
frontal

(USB32_TCI1 de 20 pines)
(consulte la pag. 1, n° 13)

Existe una base de
conexiones USB 3.2 Gen2
de tipo C en el panel
frontal en esta placa base.

Esta base de conexiones

USB Type-C Cable se utiliza para conectar
un moédulo USB 3.2 Gen2

para puertos USB 3.2 Gen2

adicionales.

; GND
Cabezal de audio del panel Presences

frontal

(HD_AUDIO1 de 9

contactos)

(consulte la pag. 1, n° 36)

1.

&

N

Este cabezal se utiliza para
conectar dispositivos de
audio al panel de audio

frontal.

El Audio de Alta Definicion (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de
conectores, sin embargo, el cable del panel del chasis deberd ser compatible con HDA para
que pueda funcionar correctamente. Siga las instrucciones que se indican en nuestro manual
y en el manual del chasis para instalar su sistema.

. Si utiliza un panel de audio AC’97, coloquelo en el cabezal de audio del panel frontal

siguiendo los pasos que se describen a continuacién:

A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Conecte Ground (Conexién a tierra) (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET y OUT_RET se utilizan tinicamente con el panel de audio HD. No es necesario
que los conecte en el panel de audio AC’97.

E. Para activar el micréfono frontal, vaya a la ficha “micréfono frontal” (Front Mic) en el
panel de control de Realtek y ajuste el “Volumen de grabacién” (Recording Volume).



Conectores del ventilador de
la bomba de agua del chasis
(CHA_FAN1/WP

de 4 contactos)

(consulte la pdg. 1, n° 11)

(CHA_FAN2/WP
de 4 contactos)
(consulte la pdg. 1, n° 25)

(CHA_FAN3/WP

de 4 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 27)
(CHA_FAN4/WP

de 4-pines)

(consulte la pdg. 1, n° 28)
(CHA_FAN5/WP

de 4 pines)

(consulte la pdg. 1, n° 34)

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

oW

12 34

Esta placa base proporciona
cinco conector de ventilador del
chasis de refrigeracién por agua
de 4 contactos. Si tiene pensando
conectar un ventilador de
refrigeracion por agua del chasis
de 3 contactos, conéctelo al
contacto 1-3.

X299 Taichi CLX

Conector del ventilador de
la CPU

(CPU_FANI1 de 4 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 10)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Esta placa base contiene un
conector de ventilador
(ventilador silencioso) de CPU de
4 contactos. Si tiene pensando
conectar un ventilador de CPU de
3 contactos, conéctelo al

contacto 1-3.

Conector para ventilador de
la bomba de agua de la CPU
(CPU_FAN2/WP

de 4 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 12)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Esta placa base proporciona un
conector de ventilador de CPU de
refrigeracion por agua de 4
contactos. Si tiene pensando
conectar un ventilador de
disipador por agua de CPU de

3 contactos, conéctelo al

contacto 1-3.

Conector de alimentacion
ATX

(ATXPWRI de 24
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 9)

Esta placa base contiene un
conector de alimentacion ATX
de 24 contactos. Para utilizar
una toma de alimentacion ATX
de 20 contactos, conéctela en
los contactos del 1 al 13.
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Conector de alimentacion
ATX de 12V

(ATX12V1 de 8 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 4)
(ATX12V2 de 8 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 3)

U
L]

EE
OO0

Esta placa base contiene dos
conectores de alimentacién
ATX de 12V y 8 pines. Para
utilizar una toma de
alimentacion ATX de 4
contactos, conéctela en los

contactos del 1 al 5.

*Advertencia: Asegurese de
que el cable de alimentaciéon
conectado corresponda a este
CPU Yy no a la tarjeta grafica.
No conecte el cable de
alimentacion PCle a este
conector.

Conector SPI TPM
(SPL_TPM_J1

de 13 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 20)

SPI_MOSI
RST#
| TPM_PIRQ

SP!

SPI_DQ2

I
| SPI_TPM_CS#
GND
RSMRST#
1_MISO

SPI_CS0

Este conector es compatible con el
sistema SPI Modulo de Plataforma
Segura (TPM, en inglés), que puede
almacenar de forma segura claves,
certificados digitales, contrasefias y
datos. Un sistema TPM también ayuda
a aumentar la seguridad en la red,
protege las identidades digitales y
garantiza la integridad de la
plataforma.

Conector Thunderbolt AIC
(TB1 de 5 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 35)

108

Conecte una tarjeta adicional (AIC)
Thunderbolt™ a este conector a través
del cable GPIO.

* La tarjeta The Thunderbolt™ AIC
se puede instalar en la ranura PCle
habilitada (dependiendo del tipo de
CPU). Si instala una CPU con

48 Lineas instale la tarjeta a

PCIEL, 2,3 05.

Siinstala una CPU con 44 Lineas
instale la tarjeta a PCIE1L, 2,3 0 5.
Si instala una CPU con 28 Lineas
instale la tarjeta a PCIE1, 2 0 3.



Cabezales de LED RGB 1 Estas dos bases de conexiones
(RGB_HEADERI1 12v.G R B RGB se utilizan para conectar
de 9 pines) el alargador de LED RGB que
(consulte la pag. 1, n° 32) permite a los usuarios elegir entre
(RGB_HEADER2 varios efectos de iluminacion de
de 4 pines) LED.
(consulte la pag. 1, n° 8) Precaucion: Nunca instale
el cable de LED RGB con la
orientacion incorrecta ya que,
de lo contrario, el cable puede
danarse.
*Consulte la pagina 45 para
obtener mds instrucciones sobre
esta base de conexiones.
Cabezales de LED . Estas dos cabezales de LED
direccionables GND direccionables se utilizan para
(ADDR_LED1 VOUDTOfADDR conectar el cable de la extension

de 3 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 31)
(ADDR_LED2

de 3 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 5)

LED direccionable que permite
alos usuarios elegir entre varios
efectos de iluminacion de LED.
Precaucion: Nunca instale el
cable de LED direccionable con
la orientacion incorrecta ya que,
de lo contrario, el cable puede
daiarse.

*Consulte la pagina 46 para
obtener mds instrucciones sobre

esta base de conexiones.

X299 Taichi CLX
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RAID virtual en base de 1 Este conector admite RAID virtual

conexiones de CPU GND en CPU de Intel* y RAID NVME/
(VROCI de 4 contactos) +SVSBGND AHCI en CPU PCIE.
(Consulte la Pég 1, n° 33) VROC RAID KEY

Con la introduccion del producto VROC de Intel, existen tres modos de funcionamiento:

SKU Clave de HW requerida Caracteristicas clave

« Solo paso a través (no RAID)
o Administracién de LED
Paso através  No se necesita o Compatibilidad con conexién en caliente
» Compatibilidad con RAID 0 para unidades de
estado solido Intel Fultondale NVMe

» Caracteristicas SKU de paso a través
« RAIDO, 1,10

Estandar VROCSTANMOD

Premium VROCPREMMOD L. a
o Caracteristicas de SKU estiandar

« RAIDS5

5 OSSR o Cierre de orificio de escritura RAID 5

*Solo se admiten tarjetas SSD de Intel.

*Para mas detalles sobre VROC, consulte la informacién oficial publicada por Intel.



1.5 Interruptores inteligentes

La placa base contiene tres interruptores inteligentes: Boton de alimentacion, Boton de

restablecimiento, Botén de borrado de CMOS, lo que permite a los usuarios encender

y apagar el sistema, restablecer el sistema, borrar los valores de la CMOS.

Boton Alimentacion
(PWRBTN)
(consulte la pag. 1, n° 23)

El botén Alimentacion
permite a los usuarios
encender y apagar

rapidamente el sistema.

Boton Restablecer
(RSTBTN)
(consulte la pag. 1, n° 24)

El bot6n Restablecer
permite a los usuarios
restablecer rapidamente el

sistema.

Boton Borrar la memoria
CMOS

(CLRCBTN1)

(consulte la pag. 4, N° 14)

El botén Borrar la
memoria CMOS permite
a los usuarios borrar
rapidamente los valores de
la memoria CMOS.

Esta funcién podrd utilizarla iinicamente cuando apague su ordenador y desconecte la
corriente.

X299 Taichi CLX
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1 BBepeHne

Brrarojapym Bac 3a mpuobpeTeHNe Hafie)KHOI MaTepiHCKolt mwiatsl ASRock X299
Taichi CLX, BbIITycKaeMoI IO/t TOCTOSHHBIM YKECTKIIM KOHTPO/IEM KadyeCcTBa
kommanmn ASRock. Ota MaTepuHcKas mata o6ecreynBaeT BeMMKO/CITHYI0
TIPOU3BOANTETBHOCTD VI OTINYAETCA HaJleKHOI KOHCTPYKIVel B COOTBETCTBIM C

TP66OBaHI/I}IMI/I kommanuy ASRock B oTHOLIEHMY KayecTBa 1 JONITOBEYHOCTMU.

Tlo npuuune 06HOBNIEHUS XAPAKMEPUCINUK CUCINEMHOTL NAAMbL U NPOZPAMMHO20
obecneyenus BIOS codepicumoe Hacmosueti 00KyMeHmMauuu mosxiem Ovims usmeHeHo 6e3
npedeapumenvrozo yeedomnenus. IIpu usmeneHuu cOOEPHUMO20 HACMOAU4e20 OOKYMEHMA
€20 00H087IEHHAS 6epcust 6ydem docmynHa Ha ée6-caiime ASRock 6e3 npedsapumentiozo
yeedomnenust. IIpu Heo6xo0uMocmu mexHu4eckoil no0depiucKu, CBA3AHHOL C MAMEPUHCKOTLL
naamoil, nocemume 8e6-caiim u HAIOUMe HA HeM UHPOPMAULIO 0 MOOENU UCNIONL3YeMOiL
samu mamepurckoti naamol. Ha ée6-caiime ASRock makace moxcHO Haiimu camblil nocneoHutl
nepeuenv noodepscusaemvix VGA-xapm u IJI1. Be6-caiim ASRock http://www.asrock.com.

1.1 KomnnekT noctaBKku

+ MarepuHckas mnara ASRock X299 Taichi CLX (dopm-dakrop ATX)

+ Kpatkoe pykoBoscTBo 1o ycranoske ASRock X299 Taichi CLX

«  Kommaxkt-guck ¢ ITO mna mmater ASRock X299 Taichi CLX

+ 1 xkapra ASRock SLI_HB_Bridge_2S (npno6peTarorcs OTAEIBHO)

+ 1 ASRock WiFi-antenusi 2,4/5 I'Tit (mpro6peTaioTcs OT/AembHO)

+ 1 orBeprka ASRock (mpnobperarorcs OT/AeIbHO)

+ 4 xabens nepenaun gaHubix Serial ATA (SATA) (mpno6peTaroTcst OTAEIBHO)
+ 3 BUHTAa 1A ¢710TOB M.2 (Ipno6peTarnTcs OTAEIbHO)

+ 3 croiika s tHesfa M.2 (mpro6peTaoTcs OT/AeIbHO)



X299 Taichi CLX

1.2 TexHNYeCKne XxapakTepucTuKku

Mnardpopma

un

Yuncer

Mamatb

« ®opm-dakrop ATX
« 8-croiiHas revyaTHas Iara

+ Mepnast neyarHas riara (2 yHImn)

- TlopmepxuBaoTcs porieccops cemeiictsa Intel® Core™
cepuu X st pasbema LGA 2066 (Cascade Lake-X, Skylake X
Refresh and Skylake X)

- Digi Power design

« Cucrema nuranus 13

« Iloppepxusaercs rexsonorust Intel® Turbo Boost Max 3.0.

» Tlompmepsxka cucrempr ASRock Hyper BCLK Engine ITT

. Intel® X299

+ YerblpexkaHanbHas mamaTb DDR4

« 8rue3ma DDR4 DIMM

+ Tlompmepsxka momyneit mamsatu DDR4 4200+(0C)*/4133
(0C)/4000(0C)/3866 (OC)/3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/
3200(0C)/2933 (OC)/2800 (OC)/2666/2400/2133, 6e3 ECC,
HeOydepu3oBaHHOI ITAMATI

* MakcuMmanpHas HOAiep)K1BaeMasi 4acToTa MaMsATU 3aBUCUT

OT THUIIA IIPOLIECCOpa.

* [lononHuTenbHas nH(GopMaLys npepcrasieHa B Crycke

cosMectyMoit mamsaTu (Memory Support List ) Ha Be6-caiite

ASRock. (http://www.asrock.com/)

«  Maxkcumanpubiit 06bem O3Y: 256 I'b

- Tloppepsxuaercs Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

« Tlosonouennsie (15 MKM) KOHTaKThI c1oToB DIMM
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Cnotbl
pacwmpeHus

3ByK

+ 4 cnoros PCI Express 3.0 x16*

* B cmyuae ncnonbsosanus 111 ¢ 48 muumamu cnorsr PCIE1/
PCIE2/PCIE3/PCIE5 6ynyT paboTarb B pesxumax x16/x8/x16/x8.
B crrydae ycranoku mopyna M.2 PCI Express B cnor M2_1 nmm
M2_2 cnor PCIE2 neperifieT B pexum x4.

B crrydae ycranosku mopyneit M.2 PCI Express B cnot b1 M2_1 u
M2_2 cnor PCIE2 6yzeT OTK/TIOUEH.

* B cmyuae ncnonbsosanus 111 ¢ 44 muumavu cnorsr PCIE1/
PCIE2/PCIE3/PCIE5 6ynyT paboTarh B pesxumax x16/x4/x16/x8.
B crrydae ycranoku mopyna M.2 PCI Express B cnor M2_1, ciot
PCIE2 6yzet OTK/II09eH.

* B cmyuae ncnonbzosanus HI1 ¢ 28 muumavu cnorsr PCIE1/
PCIE2/PCIE3/PCIES5 6ynyT paboTarb B pesxumax x16/x4/x8/x0.
B crrydae ycranoku mopyna M.2 PCI Express B cnor M2_1, ciot
PCIE2 6ynet oTK/II09eH.

* IlopmepsKuBaoTCs B KaueCTBe 3arpy304HbIX SSD-ycky Tuma
NVMe

+ 1 cmor PCI Express 3.0 x1

« Ilogpepxxa AAMD 3-Way CrossFireX™ 1 CrossFireX ™+

- Topnepxxa NVIDIA® 3-Way SLI™ u SLI™

** Pescumpr 3-Way CrossFireX™ u 3-Way SLI™ nomepxusatorcs
TONbKO Npy ucnonbzoanum HII ¢ 48 nnu 44 nuanammn.

+ 1 BepruxanbHbii cnot M.2 (k104 E) ¢ BXOASLIINM B KOMIUIEKT
nocraBku moaynem WiFi-802.11ax (na 3ajHei maHemm
BBOJIa-BbIBOJIA)

« Tlosonouennsie (15 mxm) koHTakThl cioToB PCle (PCIEL 1

PCIE3) pis1 BupjeoKapr.

+ 7.1-KaHa/IbHBII 3BYK BbICOKOIT YeTKocTi HD Audio ¢
3aIUTOI JaHHBIX (ayguokoziek Realtek ALC1220)
« Iloppepxka Premium Blu-ray Audio
+ 3amuTa or nepeHanpsikeHns (ASRock Full Spike Protection)
- Tlomuepxka Purity Sound™ 4
- Konpgencaropsr st ayanocucrem cepun Nichicon Fine Gold
- 120 5B SNR DAC ¢ guddepeHIianbHbIM yCUIuTeneM
- [lepBokmaccHblit ycumrenb NE5532 114 HaylIIHMKOB y
ay/MopasbeMa Ji/Is IlepefiHelt maHeu (MOonepyKMBaI0TCs
HAYIIHUKI C COIPOTHBIIeHNeM 10 600 Om)
Audio Connector (Supports up to 600 Ohm headsets)
- CTabu/1MM3NpOBaHHbII BXOJ| INTAHNA
- Texnomnorus Direct Drive
- Vsonupyroniee sKpaHMpOBaHe IIeYaTHON TI/IaThI
- Onpepernenyie CONpOTYBIIEHA HATPY3KH, IOK/ITIOYEHHON K

TBUIOBOMY BBIXOLY
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« - Or/ieNbHBIE CTION TIEYATHOI IUIATHI [I/IsL IEBOTO U IIPABOTO
ay/I1IOKaHA/IOB
- ITo307104€eHHbIE KOHTAKTHI AYANOPA3BEMOB
- ITosonouenHsIi ayguopasbeM (15 MKkM)

+ Ilomnepxxa DTS-nopxmodenns

LAN 1x 2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 M6/c (Dragon
RTL8125AG):
+ Iomgepxxa I1O g JIBC Dragon 2.5G
- YirpaByieHue MpOIyCKHOI CIIOCOOHOCTBHIO C
MHTENIEKTYa/IbHON aBTOHACTPOMKOM
- Harnsansbiit yno6HbIIT T0/1b30BaTeIbCKMIT MHTEpderic
- Harnapnasa cTaTucTika MCronb3oBaHms ceTn
- OnTuMNsMpoBaHHAA HACTPOVIKA IO YMOTIAHUIO
napameTpos Vrpa, bpaysep u PexxumoB notokosoit
nepenayn
- Hactpansaemoe nonmb3osaresieM yrpap/ieHye 04epeHOCThIO
+ Tloppepxusaercs npobysxperne mo JIBC
+ MonnnesamuTa 1 3aluTa OT 37E€KTPOCTATMYECKNX Pa3PANIOB
« Tloppepxusaercsa Energy Efficient Ethernet 802.3az
« Ilopmepxusaerca PXE
1 nopra Gigabit Ethernet 10/100/1000 M6ur/c (1 x Intel®
1219V):
+ Toppepxusaercs npobysxperne mo JIBC
+ MonnnesamuTa 1 3aluTa OT 37E€KTPOCTATMYECKIX Pa3PANIOB
» Tloppepxusaercsa Energy Efficient Ethernet 802.3az
« Ilopmepxusaerca PXE

BbecnpoBopgHasn + Mogyns WiFi Intel® 802.11ax
JIBC + Tloppepxka IEEE 802.11a/b/g/n/ax
+ Tloppepxka Byx Anama3oHos (2,4/5 I'Tir)
+ Tloppep>kka BBICOKOCKOPOCTHOTO 6€CIIPOBOJHOTO
nogK/rYeHns 1o 2,4 F'éur/c
+ 2 QaHTEHHBI /IS TIOfEP>KKI TEXHOJIOTHN TIepeadm JAHHBIX
«2 (nepenava) x 2 (puem)»
+ Tloppepxka Bluetooth 5.0 + High speed class IT
+ Iogpepxxa MU-MIMO
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ToinoBble
nopTbl
BBOAa-
BbiBOAA

3anomuHawwme
yCTpoONcTBa

* 2 aHTeHHbIX TOPTa
« 1 ommuyeckuit Bbixop SPDIF
+ 2 moprta USB 2.0 (c 3a11TOl OT 57€KTPOCTATUIECKIX
paspsoB)
1 mopt USB 3.2 Gen2x2 Type-C (20 I'6ur/c)
(ASMedia ASM3242) (c 3amuToit OT 9/MeKTPOCTATHYECKIX
paspsmoB)
* Oynkuus mutanna depes USB (Ultra USB Power)
moifiep>KuBaeTcs Ha mopTax USB3_3_4.
* Oynkuus npobyxaenns ACPI He moffep>KuBaeTcs Ha MOPTax
USB3_3_4.
+ 4 nopros USB 3.2 Genl (c 3aIuToit OT 97€KTPOCTATHIECKIX
paspsoB)
+ 2 mnopra RJ-45 ma JIBC ¢ napguxaropom (ACT/LINK n
SPEED)
+ 1 kHomKa cOpoca Hactpoek CMOS
+ Paspemsr HD Audio: TeimoBsie AC / nentpanpaas AC /
cabBydep / muneitnblit BX07 / pponTanbHbie AC / MuUKpohOH

(110307109€HHbIE KOHTAKTBHI)

+ 8 x paszbemoB SATA3 ¢ mpomyckHolt ciocobHOCTHIO 6,0 T'6/C,
noazuepxxka RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10,
texuonorun Intel Rapid Storage 17 u rexuomorun Intel Smart
Response), NCQ, AHCI n «ropsigero» noaxmodeHms*

* Ecmn cmor M2_3 3anAT ycTpoiictBom M.2 Tuma SATA,
nnrepdeiic SATA3_7 6ymeT OTK/IIOUEH.

+ 2 mnopra SATA3 6,0 I'6ur/c ASMedia ASM1061, mopmepxka
¢dynximit NCQ, AHCI u «ropsdeit» 3aMeHbI

+ 2 cmora Ultra M.2 (M2_1 u M2_2), mopep>KuBaroTCs MOLY/IN
M.2 PCI Express tima 2242/2260/2280 ¢ xmrodyom M BrmoTh
no Bepcuu Gen3 x4 (32 ['6ut/c)**

+ 1 cmor Ultra M.2 (M2_3), mogep>KnuBaetcsi MOAY/Ib
M.2 SATA3 tuma 2242/2260/2280/22110 ¢ mpommycKHO
croco6HoCTBIO 6,0 T6MT/C M MOTYL M.2 PCI Express BIIoTh
no Bepcnu Gen3 x4 (32 I'6urt/c) ¢ kmodom M.**

** Tlopnepskka TexHomornu Intel”® OptaneTM

** INopmep>xusaetcsa PCle RAID

** Topiep>KMBAIOTCA B KaueCTBe 3arpy30uHbIX SSD-puckn Tuma
NVMe
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Pasbembl + 1 xonopaxa as BupryanbHoro RAID-konTponnepa na LIIT

« 1 konopgka SPI TPM

+ 1 KomozKa CBETOAIMO{HOTO MHAMKATOPA MUTAHNA ¥ KOPITYCHOTO
AMHAMIKA

« 2 KOJIOIKY IS TIONK/TI0YeH st cBeTommnonHoi RGB-nofaceeTkn
* Tlopaep>xuBaeTcs CBeTOAMOAHAA TeHTa (MakcuMyMm 12 B/3 A,
CYMMapHOIT MOLIHOCTBIO 10 36 BT).

+ 2 KOJIO[KM a/IpeCcyeMoii CBETOLUOLHON MOICBETKI
* IopmepKmBaeTcs CBETOAMONHAA TeHTa (MakcuMyM 5 B/3 A,
CYMMapHOIT MOLIHOCTBIO 10 15 Br).

+ 1 pasbem A BeHTUIATOpA OXMaKAeHuA 11, 4-KoHTaKTHbII
* PasbeM IpOIIeCCOPHOTO BEHTHUIATOPA TOI/IePKIMBAET
BEHTIU/IATOP C MOTpebsieMbIM TOKOM He Goree 1 A (12 Br).

+ 1 pasbeMm A7A BEHTUIATOPA VM BOZIAHON MOMIIBI BOAAHOTO
oxnaxaerns LT (4-KOHTaKTHbII) (CMapT-peryaaTop CKOPOCTH
BEHTIIATOPA)

* PazbeM /I IPOLIeCCOPHOTO KOPITYCHOTO BEHTU/IATOPA MIII
BOJISIHOJT ITOMIIBI OfIEP>KIBAET BEHTU/IATOP C MOTPeb/IgeMbIM
ToKOM He 6onee 2 A (24 Br)

+ 5 pasbeMbl /I KOPITYCHOIO BEHTHU/IATOPA MIIV BOJIAHOI MOMIIbI
(4-KOHTAKTHBIN) (CMapT-PETY/IATOP CKOPOCTY BEHTU/IATOPA)

* PaspeM /17151 TPOIIECCOPHOTO KOPITYCHOTO BEHTU/IATOPA MITH
BOJIAHOJ TOMIIBI HOJI/IEPKMBAET BEHTU/IATOP C MOTPe6/IAeMbIM
ToKOM He 6onee 2 A (24 Br).

* Insa pazpemos CPU_FAN2/WP 1 CHA_FAN1~5/WP
ABTOMATNYECKM ONPENENACTCA TUII IOAK/TIOYEHHOIO BEHTU/IATOPA:
3- 1K 4-KOHTAKTHBIIA.

+ 124-xoHTaKTHBIX pazbeM muTanna ATX (BpicokonmoTHbIi
paszbeM IUTaHNA)

+ 2 8-KOHTaKTHBIX padbeMa nuTanus 12 B (BeicokonnorHsi
pasbeM NUTaHNUA)

+ 1 ayguopasbeM [y NepefiHeil aHenu (I030/104eHHbIe
KOHTAKTBI ayiopasbemMa, 15 MKM)

+ 1 AIC-pazpem Thunderbolt (5-koHTaKTHBIII)

*ITnary Thunderbolt™ AIC MOXXHO yCTaHOBUTD B aKTUBHBII CIOT
PCle (B 3aBucumocTtu ot tuna LIIT).

+ 2 xonoaxu USB 2.0 (4 mopta USB 2.0, ¢ 3ammuToit oT
97IEKTPOCTATIIECKMX PAa3PATOB)

+ 1 xonopxa USB 3.2 Genl (2 nopra USB 3.2 Genl) (c 3amuToit
OT 9/IEKTPOCTATIYECKMX Pa3PAIOB)

1 konopxa st mopra Type C USB 3.2 Gen2 Ha ppoHTaIbHOI
manenu (ASMedia ASM3142)

+ 1 Dr. Debug ¢ nuankaropom

+ 1 KHOTIKA IMTaHUA C MHAMKATOPOM

1 xHomka cbpoca
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Mapametpbli + 2 unma AMI UEFI Legal BIOS ¢ moppiep>xKoit MHOTOA3BIYHOTO
BIOS I'MII (1 ocHoBro# BIOS 1 1 pesepshbiit BIOS)
+ Tloppmep>kka TeXHOIOTYM 6€30IACHOTO Pe3ePBHOTO
xonuposanusa UEFI
+ Tloppepxka GyHKumMIt TpobysxeHnA o crangapty ACPI 6.1
+ Ilopmepxka SMBIOS 3.0
+ Perynuposka manpsbxennit LIIT, DRAM, VPPM, VTTM, PCH
1,0 B, VCCMPHY, VCCIO, VCCSA, CPUPLL, CLK VDD.

KoHTponb + Kontponb remneparypsi: Bearunarop LIT; Beartunarop nmmn
oGopyAOBava noMna BogsaHoro oxnaxaenus LIT; Bentunarop min nommna
BOJIIHOTO OX/IaXK/IeHN KOPITyca
+ Taxomerp: Bentunarop LII; BeaTunarop win nommna
BojsaHOrO oxmaxennsa LI, Benrunarop nim nomma
BOJISIHOTO OXJIaXK/IeHNS KOpITyca
+ Becurymuas pabora (c aBTOMaTIYECKOI PerympOoBKOi
CKOPOCTY BpallleHV B 3aBUCUMOCTM OT TeMIIepaTypbl
LIIT): Bentusrop LIT; BeHTH/IsTOp M/1M OMITA BOZSTHOTO
oxnaxpenns LIIT; BeATuaATOp M1 nomMia BofiAHOTO
OXJTXK/IEHMA KOpITyca
« Perymuposka ckopoctu Bpamenus: Benrtunarop IIIT;
Bentunarop uau nommna BogsAaHoro oxnaxjennsa HIT;
BEHTI/ITIHTOP VIV TIOMIIA BOJSHOTO OX/TAXKAEeHUA Kopnyca
+ Konrponp Hanpsxennit: +12 B, +5 B, +3,3 B, Hanpsxenne
sappa LII, DRAM, PCH 1,0 B, VCCIO, VCCSA

OnepaLvioHHble +  Microsoft® Windows® 10 (64-paspsigHast)
cucTembl

Ceptupukauma - FCC,CE
« Cosmectumocts ¢ ErP/EuP (Heob6xomum 610K TUTaHKS,

coorBeTcTBYROmMIT crangapry ErP/EuP)

* C dononnumenvrotl unopmaueii 06 uzenuu MoXHO 03HAKOMUMDCS HA 6e6-catime: http://www.asrock.com

Credyem yuumvieamy, 4mo paseon npoweccopa, 6Kano4as usmenenue nacmpoex BIOS,

npumerenue mexronozuu Untied Overclocking u ucnonv3o6anie uHCMpymeHmos paseona
A He3aBUCUMBIX NPOU3BOOUMesIell, CONPsIeH ¢ onpedeneHHbIM puckom. Paszon npoueccopa

MOMEm CHU3UMb CTAOUNLHOCMb CUCIeMbL UL 0axe NPUBECMU K NOBPEHOEHUI0 ee

KOMNOHEHMO6 U yCmpoticme. Paszon npoueccopa 0cyu,ecmensemcs nonv306amenem

Ha CoOCMBeHHbLIL PUCK U 3 COOCMBeHHDbLTL cuem. Mol He Hecem 01M8emcmeeHHoCb 3a

603MOXMCHDLIL yuiepO, 6bI36aAHHDLI PA320HOM NPOLECCOPA.
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1.3 YcTaHOBKa nepemblyek

YcraHoBka II€peMbIY€EK II0Ka3aHa Ha pPUCYHKeE. Hp]/[ YCTaHOBKE II€PEMBIYKI-KO/ITaYKa
Ha KOHTAKTbI IIEpEMbIYKA «3aMKHYyTa». Ecmn II€peMbIYKa-KO/INAY0K Ha KOHTAKTbI HE

YCTaHOBJIEHA, IIEPEMbIYKA «PA3OMKHYTa».

W

Short Open
ITepembruka copoca 3amkHyTa: COHpOC HACTPOEK
Hactpoek CMOS CMOS
2-KOHTaKTHas
(CLRCMOS1) TepeMbraKa PasomkuyTa: ITo ymonyanmio

(cm. cTp. 1, Ne 26)

CLRCMOSI1 ncnonbayetca pua yganenus sanaeix CMOS. B mamatn CMOS
cofiep)KaTcs TaKue JAHHBIE O HACTPOIIKe CHCTeMBbI, KAK CHCTEMHbII IIapo/ib,
AaTa, BpeMs U IapaMeTpPbl HACTPOIKY CHCTeMbL. YT0ObI COPOCUTD 1 OOHYINTH
TapaMeTphbl CUCTEMbI Ha HACTPONKY 110 YMOMTYAHMIO, BBIK/TIOUNTE KOMIIBIOTEP
VI M3BJIEKMTE BUJIKY M3 PO3ETKI, @ 3aTeM KOJIIAYKOBOII IIePEMBIUKOI 3aMKHWUTE
koHTakTel Ha CLRCMOSI Ha 3 cexynapl. ITocre copoca Hactpoek CMOS He
3a0y/bTe CHATD KOIIAYKOBYIO MepeMbruky. ITpn HeobxoaumocTn cOpocnTsh
Hactpoitku CMOS cpasy nocne o6Hosnenns BIOS cHavana nepesarpysure

CHCTeMY, a 3aTeM BBIK/TIOUNTEe KOMIbIoTep mepef copocom Hactpoek CMOS.

IIpednasnauenue krnonku copoca Hacmpoex CMOS ananozu4Ho npedHasnaueHuio
nepemviuxu copoca nacmpoex CMOS.
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1.4 Konoakmun [Pa3beMbl, PaCnONIOKEHHDbIE Ha CUCTEMHON
njare

Pacnonoxcennvle Ha cucmemHoil naame KonoOKU U paszvemvl HE sensiomcs nepemvl4Kamul.
HEycmaHaBﬂuBmZme HA 9MU KOI0OKU MPaSbEMbI nepeMmeu-KonnaﬂKu. Yemanoska
nepemvl4eK-Konnaukos Ha dmu KOZOOKU U pasvemol moxcem 8vi36amv HeycmpaHumoe
nospembeuue CUCMeMHOLL Naamul.

Konopgka cucremHoimn TTopxmounre
TTaHe/N
(9-xonrakTHas, PANELI)

(cm. cTp. 1,Ne 22)

PACIIONOKeHHbIe Ha
KOPITyCe KHOIIKY IIUTaHMs,
KHOIIKY Ilepe3arpysKu 1

VHIVKATOP COCTOAHMUSA

CHUCTEMBI K 3TOM KOMOJIKe
B COOTBETCTBUM C
HasHa4YeHMeM KOHTAKTOB,
TIpUBeIeHHBIM HIDKE.
Ilepen nogxmoyennem
Kabereit onpeyenure
TIOTIOXKUTE/IbHBIN

¥ OTPULATETbHbINA

KOHTAKTBI.

PWRBTN (knonka numanus):
Tlookniouerue KHONKU NUMAHUS, PACNOTIONEHHOTI Ha nepedHeil naxenu Kopnyca. MoxHo
HACMPOUMb CHOCO0 BLIKIOHEHUS CUCHEMbL NPU HANCAMUU KHONKU NUMAHUSA.

RESET (xHonxa c6poca):

IlooknioueHue KHonKu c6poca, pacnosioxieHHotl Ha nepedHeil nanenu kopnyca. Haxcmume
KHONKY cOpoca, 4mobbL nepesanycmumy KOMnovlomep, ecaiu OH 3a8UC U HOPMATLHbLIL
nepesanycxk He8o3mMoxuceH.

PLED (c6emo0uo0Hblii uHOUKAMop numaHus CUCHembl):

Tlooxouenue UHOUKAMOPA COCMOAHUS, PACNOTIONEHHO20 HA nepedHetl naHeau Kopnyca.
Csemoduoduvlil unoukamop eopum, koz0a cucmema paéomaem. Kozda cucmema HaxoOoumcs
6 pesicume oxcudarus S1/S3, ceemoduod muzaem. Kozda cucmema Haxooumcs 6 pesicume
osmcudanus S4 unu svikmouena (S5), ceemoduod e opum.

HDLED (c6emo0uodnvtii unouxkamop pabomot jecmozo 0Ucka):

Ilookniouerue c6emoduo0H020 UHOUKATOPA PAGOMbL HeCMKO020 OUCKA, PACNOTIONEHHO20 HA
nepeoreii nanenu. CeemoouoOHblil UHOUKAMOP 20pUM, K020 HeCMKUil OUCK BbINONIHSEM.
CHUMbLBAHUE UL 3aNUCH OAHHDIX.

Tlepednss naneny moxem Gvimv pasHoti Ha pasnbix kopnycax. Ha nepedneii nanenu
P{lCﬂG/lGM:EHbI KHOnKa numaHus, KHonka nepesanycku, uHDuKamap numaHus, uﬂbukumop
pabomu secmkozo Oucka, ounamux u m.o. IIpu nodkmoueHuy nepedHeil naxenu K 3moii
K07100Ke nookauatime npoﬁoba K coomeemcmasayouium KOHMaxKmam.
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Korozika cBeTOf1M0IHOTO SPEAKER [IpennasHayeHa
MHMKATOpA INTAHNUA U DUNIID ,\L/I"y MY IJIsT OTK/TIOUeHIS
AMHAMUKa KOpITyca +5V | CBETOUOHOTO
(7-xoHTaKTHas, 0) 8 VHVIKATOpA IUTAHNS 1
1
SPK_PLED1) I IVMHAMMKA KOpITyca.
PLED+|
(CM. CTp. 1, Ne 21) PLED+
PLED-
Paszbemsr Serial ATA3 o A - ITU fecATDb
I I
(SATA3_0_1: 2 2 aspemoB SATA3
E E P
cm. cTp. 1, Ne 15) % =L = 5 TpegHasHaYeHbl IS
(SATA3_2_3: N R MOJK/IIOYEHNA Kabeei
0 ©
cM. cTp. 1, Ne 16) E I E SATA BHyTpeHHIX
(SATA3_4_5: 0 =l k=l » 3aITOMIHAOIINX
cm. cTp.1,Ne 17) :| =] :| YCTPOJCTB /1A TIepefadn
(SATA3_6_7: = = TAHHBIX CO CKOPOCTBIO JI0
< |L < P
cm. cTp.1,Ne 18) o == e 6,0 I'6/c.
(SATA3_A1_A2: ol oy B oy .
en. cTp.L\e 19) ﬂ: ﬁ: Il MUHMMM3anun
P L 5) BpPEMEHM 3arPys3Ku
_ ucnonb3yiire nopthl Intel®
= e
o) o X299 SATA (SATA3_0~7)
= =
= L IL| = IS CAMO3arPy)KaeMbIX
o =Hi=¢
YCTPOJCTB.
* Ecnu cmor M2_3 3aHaT
ycTpoiictBom M.2 Tuma
SATA, unrepdeiic
SATA3_7 6yner
OTKJIIOYEH.
Kononxu USB 2.0 USB PWR Ha marepuHckoit nmare
b

(9-xonTakTHas, USB3_4)
(em. cTp. 1, Ne 30)
(9-xonTakTHas, USB5_6)
(em. cTp. 1, Ne 29)

VIMEETCsI iBe KOJIOMIKIL.
Kaxxmas xonogka USB 2.0

IIoAIEP>KNBAET iBa IIOPTa.

X299 Taichi CLX
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Komnopgkn USB 3.2 Genl
(19-koHTaKTHAas,
USB3_5_6)

(cm. ctp. 1, Ne 14)

Dummy IntA_PA_D+
IntA_PB_D+ IntA_PA_D-
IntA_PB_D- GND

GND IntA_PA_SSTX+
IntA_PB_SSTX+ IntA_PA_SSTX-
IntA_PB_SSTX- GND

GND IntA_PA_SSRX+
IntA_PB_SSRX+ IntA_PA_SSRX-
IntA_PB_SSRX- busp

Vbus

Ha cucremHoit riare
VIMEeeTCsI OJfHa KOJIOfIKA.
Ira xonoxka USB 3.2
Genl noggep)xmBaer aBa

nopra.

Kononka s mopra
USB 3.2 Gen2 Type C Ha
TiepejiHeit aHesn
(20-xoHTaKTHAS,
USB32_TC1)

(cm. cTp. 1, Ne 13)

"

USB Type-C Cable

Ha marepunckoit nmate
TIpelyCMOTpEeHa OffHa
Koropka /s nopra USB
3.2 Gen2 Type C Ha
TiepeHeit maHem. JTa
KOJIOZIKA VICTIONb3YeTCA
I TIOfK/TI0YEeH A
mopyna USB 3.2 Gen2

C IOTIONTHNTETbHBIMM
noptamut USB 3.2 Gen?2.

AyZOKOTIOfIKA TIepefHeit
TaHenmm

(9-KOHTaKTOB,
HD_AUDIO1)

(em. cTp. 1, Ne 36)

ND
PRESENCE #
MIC_RET

OUT_RET

1 QIO
[ Tour2.t
J_SENSE
outa_R
MIC2_R
Mic2_L

Ta Ko/mogKa
npefHa3HaYeHa
VLA TIOJK/TIOYEHM S
ay/[OyCTPOIICTB K

TiepefTHelt ay/[oa e,

&

1,

N

Ayduocucmema 6vicoK020 paspeutenus noddepicueaen PyHKUUI0 pacnosHA6aHus pasvema,
HO 07151 € NPABUILHOLL PA6OMbL HE06X00UMO, UMOBbL NPOBOO NAHENU KOPNYca no0Oepiusan
nepedauy cuernanos HDA. VINCmpyKuuu no ycmaHoeKe CUucmembt CM. 6 9Mom pyKoeoocee

u pyKosodcmee Ha Kophyc.

. IIpu ucnonvsosanuu ayouonanenu AC’97 nodknouume ee k ayduokonooxe nepeoHet

nauenu, Kax ykasavo danee:

A. ITooknouume Mic_IN (MIC) xk MIC2_L.

B. Iooxmouume Audio_R (RIN) x OUT2_R, Audio_L (LIN) xk OUT2_L.

C. ITooknouume nposod 3azemnenus (GND) k konmakmy 3azemnenusi (GND).

D. Konmaxmot MIC_RET u OUT_RET ucnonv3yiomcs monvko 0715 ay0uonamenu 6b1c0K020
paspewenus. ITpu ucnonvsosanuu ayouonarenu AC’97 ux nodxknouams He Hy#Ho.

E. Ymob6ot akmusuposamv nepedHuti Mmukpodon, nepeiidume Ha sxnadxy FrontMic nanenu
ynpasnenus Realtek u ompezynupyiime napamemp Recording Volume (Ipomkxocmv 3anucu).



PasbeMbl [/Ist BEHTUIATOPA
JIU HOMIIBI BOJSTHOTO
OX/IXKJeHNs KOPITyca
(4-KOHTaKTHBII
CHA_FAN1/WP)

(em. cp. 1, Ne 11)

(4-KOHTaKTHBIIL
CHA_FAN2/WP)
(em. cTp. 1, Ne 25)

(4-KOHTaKTHBII
CHA_FAN3/WP)
(em. cTp. 1, Ne 27)
(4-KOHTaKTHBI
CHA_FAN4/WP)
(cm. cTp. 1, Ne 28)
(4-KOHTaKTHBIIT
CHA_FAN5/WP)
(cm. cTp. 1, Ne 34)

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

(SRS

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

JlanHas MaTepuHCKas I/IaTa
OCHallleHa [ATb 4-KOHTaKTHBIM
PasbeMOM JIJIsL CUCTEMbI
BOJSHOTO OX/TaXKI€HUS

KOpITyca. 3-KOHTAKTHYIO CUCTEMY
BOJITHOTO OX/IAXK/IEHUSA KOpITyca
CreyeT MOfIK/TI0YaTh K

KOHTaKTaMm 1-3.

Pasbem BeHTHIATOPA
OXJIOXK/IeHN IIpoLieccopa
(4-xonrakra, CPU_FANI1)
(em. ctp. 1, Ne 10)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

OTa MaTepuMHCKad I71aTa
cHab)KeHa 4-KOHTAKTHBIM
Pas3beMoM JI/IA MaJIONIyMAIIEr0
BenTunAropa HII. Eciy Bbt
cobrpaeTech IOJKIIOYNTD
3-KOHTAKTHbI BEHTUIATOP
OXJIaXK/IeH M TIpoIleccopa,
TIOAIK/TIOYAIiTe €ro K KOHTaKTaM
1-3.

PasbeM [/Is BEHTU/IATOPA
VIV TIOMITBI BOJISTHOTO
oxnaxaenns [[I1
(4-KOHTAKTHBIIT
CPU_FAN2/WP)

(cm. cTp. 1, Ne 12)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

JJaHHasA MaTepMHCKasA I/TaTa
OCHalreHa 4-KOHTaKTHBIM
Pa3beMOM I CUCTEMBbI
BogstHOTO oxymaxkaenmst 1T1.
3-KOHTAaKTHYIO CUCTEMY
BOMISTHOTO oxMaXkaeHms LITT
CTIefyeT IMORKIIoYaTh K
KOHTaKTam 1-3.

Pazbvem mutanus ATX
(24-xonrakra, ATXPWRI)
(em. cTp. 1, Ne 9)

OTa MaTepMHCKas IIaTa
OCHaleHa 24-KOHTAaKTHBIM
paszbemom mmranust ATX. Yro6sr
MCIIONIb30BaTh 20-KOHTAKTHBIN
pasbem mutanua ATX,
TTOJIK/TIOYNTE €T0 BJIO/Ib
KOHTaKTa 1 u KoHTaKTa 13.
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Pazpem muranns ATX 12 B
(8-konTakroB, ATX12V1)
(em. cTp. 1, Ne 4)

(8 konrakToB, ATX12V2)
(em. cTp. 1, Ne 3)

R
C000)

OTa MaTepMHCKas IlaTa
CHab>KeHa AByMs
8-KOHTAKTHBIMI Pa3beMaMin
nmutanusa ATX 12 B. Yro6st
JCIOIb30BATh 4-KOHTAKTHBIN
pasbem nuranua ATX,
MOJIKJIIOYITE €r0 BIO/Ib
KOHTaKTa 1 1 KOHTaKTa 5.
*Buumanne! Yoequrecsp,

YTO MOJK/IIYEHHbIIT Kabennb
“HUTaHNA NPeHASHAYEH LS
IITI, a He /11 BUAEOKAPTHI.
He noaxnrouvaiite kabenb
muranusa PCle x sTomy

pasbemy.

konopka SPI TPM
(13-koHTaKTHAS,
SPI_TPM_]J1)
(cm. cTp. 1, Ne 20)

SPI_DQ3
+3.3V
Dummy

CLK
SPI_MOSI
RST#
| TPM_PIRQ

[elfe](e](¢](e][e](®)
il [e)(e][e][e][e][e)

I
I SPI_TPM_CS#
GND
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CS0
SPI_DQ2

Jror pasbpem obecreynBaer
HOAepXKKY cucteMsl SPI

Trusted Platform Module (TPM),
KOTOpasi criocobHa obecrednTsb
HaJie)XHOE XpaHeHe KIIovelt,

1 POBBIX cepTU(PUKATOB, ITAPOJIET
u nanubix. Cruicrema TPM takke
TIOBBILIAET YPOBEHD CETEBOI
6e30macHOCTH, 3alUIIaeT HuQpOBbIe
upeHTIdUKaTophl 1 obecriednBaeT

LETOCTHOCTD H}IaTli)OprI.

Paswvem Thunderbolt AIC
(5 konrakToB, TB1)
(cm. cTp. 1, Ne 35)

IopxmounTe pacIIMpUTEIbHYIO I/IATY
(AIC-xapry) Thunderbolt™ x gaHHOMY
pasbeMy C IIOMOIIbIO MHTEPEIICHOTO
GPIO-xkaberns.

* Inaty Thunderbolt™ AIC moxHO
YCTaHOBUTH B aKTUBHBI croT PCle

(B 3aBucumocTu ot Tuma IIIT).

B cnyyae ncnonpsosannsa I ¢ 48
JMHUAMH, YCTAaHABNIMBAITE II/IaTy B
cnor PCIE], 2, 3 wnu 5.

B crryyae ucnonpsosanmsa LI ¢

44 MUHUAMMA, YCTaHABNMBAITE TIATY
B cot PCIEL, 2, 3 mnn 5.

B cnyyae ncnonpsosannsa III ¢

28 MMHMAMM, yCTaHABIMBAlITe I/IATY
B cnot PCIEL, 2 num 3.



Komnopku myist HOAKTIovYeHns

I1u nBe kKomoxgku mist RGB-

CBETOIVMOHOI 12V 6 R B TIOfICBETKM CTY>KaT JI/IA TIOAKTIOUEeHA
RGB-nopcBeTKm. YIIMHUTETBHOTO Kabers
(4-KOHTaKTHBIIA, cBetopmonuoit RGB-mogceeTku,
RGB_HEADER1) KOTOpas MO3BOJIAET Peann3oBaTh
(em. cTp. 1, Ne 32) pasnnyHble CBeTOBbIE 3)(PEKTHI.
(4-KOHTaKTHBIIT, Buumanne! Kareropmyueckn
RGB_HEADER?2) 3ampenaeTcs MOJKIIYATh Kabens
(em. cTp. 1, Ne 8) cBeTopmonHoit RGB-mogcBeTkn
C HapyIIeHNeM IO/APHOCTH, TaK
KaK 3TO MOXXeT IPUBECTY K ero
TOBPEXAEHNIO.
* JIonONIHUTENIbHbBIE CBEleHUA 00
VICIIO/Tb30BAHMN 3TOI KOTOJKM CM. Ha
cTp. 45.
Kononxu agpecyemort , ITI [1Be KONOAKM JIA afipecyeMoit
CBETOJIMOJHOIT TIOfICBETKM GND CBETO/IOJJHOI TTOICBETKY CITy)KaT
(3 xonTakTa, ADDR_LEDI) \/OUDTO_ADDR VIS IOJK/TIOYeH Vs YIUIMHUTENBHOTO

(em. cTp. 1, Ne 31)
(3 xonrakra, ADDR_LED2)
(em. ctp. 1, Ne 5)

KabesLst afipecyeMolt CBETORMORHOI
TIOfICBETKM, KOTOPas IIO3BOJIAET
peanns3oBaTh pas/INIHbIe CBETOBbIE
addexTsr.

Bunmanne! Kareropmueckn
3ampenaeTcs MOJKII0YATh Kabennb
aapecyeMoii CBeTOMOTHOI
TOACBETKY C HapyIleHNeM
TONAPHOCTH, TaK KaK 3TO MOXKET
TPUBECTH K €Tr0 MOBPEXIEeHNIO.

* JIonONIHUTENIbHbBIE CBEIeHUA 00
VICTIIO/Tb30BAHMN TOI KOTIOJKM CM. Ha

cTp. 46.

X299 Taichi CLX
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Korozika Ay BUPTyambHOTO 1
RAID-konTpomnepa Ha IIT

(4 xonraktos, VROCI)

(cm. cTp. 1, Ne 33)

GND

+3VSB

GND

VROC RAID KEY

ITOT pasbeM MOJfIepKIBAET

BUpTYyanbHbI RAID-KoHTpOMIEp
Intel® Ha IIIT 1 RAID-koHTpO/MIEp
NVME/AHCI na mmue PCIE TIIT.

Brarogaps ucronpsobanmio Texuonoruu Intel VROC nopusiep>xuBaioTcst Tpu peXxnma paboThl:

ApTukyn
CKBO3HOI!
He tpebyercst
PeXUM
Crangaptaeii - VROCSTANMOD
IIpemuym VROCPREMMOD
ISS VROCISSDMOD

*Topuep>XMBAOTCSE TONIBKO TBEpAOTeNbHbIe AycKy Intel.

TpebyeTtcsa annapaTtHbii KNio4 OCHOBHble GYHKLN

Tonbko ckBO3HOI pexxuM (6e3 RAID)
VrpasieHre MHAMKATOPAMI
TlonmepKKa «ropsi9ero» MOAKII0YeHNS
ITopnepxka RAID 0 g SSD-
naxonnrerneit Intel Fultondale NVMe
DYHKIMH CO KITI0YOM /151 CKBO3HOTO
pexuma

RAIDO, 1, 10

DYHKIVH CO CTAHAPTHBIM K/IIOYOM
RAID 5

Boccranosienne RAID 5 nipu ommbxe
Write Hole

* Nononuurenbhble ceefernsa o VROC cm. B opunmanbHoit qokymenTanym Intel.
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1.5 CmapT-nepekntoyarenu

Ha cucremHoit ny1ate pa3MenieHbl TPY 37eKTPOHHBIX TIepeK/IouaTe/a: KHOIKOM
IMTaHNA, KHOIIKOI cOpoca, KHOMKOi1 ounctki CMOS-1aMATH, KOTOpbIe TO3BOMAIT
6BICTPO BK/TIOYATD U BHIK/IIOYATD CUCTEMY, COPAChIBATh HACTPOIIKY CHCTEMBI,

cbpaceiBaTh HacTpoitku B CMOS-nmamsaTi.

Knormka nutanus KHormka nmutanus
(PWRBTN) NpefHa3HaYeHa [/t
(cm. cTp. 1, Ne 23) OBICTPOrO BKIIOYEHISI 1

BBIK/TIOYCHUA CUCTEMBI.

Knomnka cbpoca ° ° Kuomnka copoca
(RSTBTN) . NpefHa3HaYeHa [/t
(M. cTp. 1, Ne 24)

6BICTPOTO ITepe3anycka

CUCTEMBI.

Kuomnka cbpoca HacTpoek
CMOS

(CLRCBTN1)

(Cwm. c1p. 4, Ne 14)

Knormka c6poca HacTpoek
CMOS npennasHayena
st OBICTPOrO OOGHY/IEHMs
snavennit CMOS.

ﬁ Oma ¢yHKH,uﬂ pu6umaem, MOIbKO eciiu numaxue KOMﬂbIOmEpd BbIKTIOYEHO U OH OMKJIIO1eH

Om UCMOYHUKA NUMAHUA.
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1 Introducao

Obrigado por adquirir a placa mae ASRock X299 Taichi CLX, uma placa mae
confiavel produzida sob o controle de qualidade consistentemente rigoroso da
ASRock. Esta placa principal oferece um excelente desempenho com um design
robusto em conformidade com o compromisso da ASRock em fabricar produtos de

qualidade e resistentes.

desta documentagdo estard sujeito a alteragoes sem aviso prévio. Caso ocorram modificagoes

6_2 Como as especificagoes da placa-mae e do software do BIOS podem ser atualizadas, o contetido

a esta documentagao, a versao atualizada estard disponivel no site da ASRock sem aviso
prévio. Se precisar de assisténcia técnica relacionada a esta placa principal, visite o nosso site
para obter informagoes especificas sobre o modelo que estiver utilizando. Vocé também poderd
encontrar a lista de placas VGA e CPU mais recentes suportadas no site da ASRock. Site da

ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Conteudo da embalagem

» Placa miae ASRock X299 Taichi CLX (ATX Form Factor)

+ Guia de instalagdo rapida ASRock X299 Taichi CLX

+ CD de suporte ASRock X299 Taichi CLX

+ 1xPlaca ASRock SLI_HB_Bridge_2S (Opcional)

+ 1x Antenas de 2,4/5 GHz da ASRock WiFi (Opcional)

+ 1x chave de fenda ASRock (opcional)

+ 4 x Cabos de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)

+ 3 x Parafusos para Soquetes M.2 (Opcional)

+ 3 x Porcas autdnoma sextavada para Soquete M.2 (Opcional)
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1.2 Especificacdes

Plataforma

CPU

Chipset

Memoéria

« Formato ATX
. PCB 8 Camadas
« PCB 20z de Cobre

« Suporta Processadores da familia Intel® Core™ série X para o
Soquete LGA 2066 (Cascade Lake-X, Skylake X Refresh and
Skylake X)

- Digi Power design

+ Design com 13 fases de alimentagdo

» Suporta Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0

+ Suporta Mecanismo ASRock Hyper BCLK III

. Intel® X299

+ Memoria DDR4 Quad Channel Tecnologia

+ 8x Slots DIMM DDR4

- Suporta DDR4 4200+(0C)*/4133(0C)/4000(OC)/3866 (OC)/
3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3200(0C)/2933 (OC)/
2800(0C)/2666/2400/2133 nao-ECC, memoria sem buffer

* A frequéncia maxima de memoria suportada pode variar por

tipo de processador.

* Por favor, consulte a Lista de Suporte de Memoria no site da

ASRock para obter mais informagao. (http://www.asrock.com/)

- Capacidade maxima da memoria do sistema: 256GB

+ Suporta Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 da Intel®

- Contato em Ouro 15y nos slots DIMM
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Slot de + 4 x Slots PCI Express 3.0 x16*
expansao * Se instalou a CPI com 48 faixas, PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE5

rodardo em x16/x8/x16/x8.
Se um mddulo M.2 PCI Express esta instalado no M2_1 ou no
M2_2, PCIE2 fara o downgrade para modo x4.
Se os modulos M.2 PCI Express estdo instalado no M2_1 e M2_2,
PCIE2 sera desabilitado.
* Se vocé instalar CPU com 44 faixas, PCIE1/PCIE2/PCIE3/
PCIES5 operard a x16/x4/x16/x8.
Se um médulo M.2 PCI Express esta instalado no M2_1, PCIE2
sera desabilitado.
* Se vocé instalar CPU com 28 faixas, PCIE1/PCIE2/PCIE3/
PCIES5 operara a x16/x4/x8/x0.
Se um médulo M.2 PCI Express esta instalado no M2_1, PCIE2
sera desabilitado.
* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagao

+ 1xslots PCI Express 3.0 x1

« Suporta AMD 3-Way CrossFireX"" e CrossFireX™**

« Suporta NVIDIA® 3-Way SLI™ e SLI"**
** 3-Way CrossFireX™ e 3-Way SLI™ sdo suportados apenas com
CPU com 48 faixas ou 44 faixas.

+ 1x Soquete M.2 Vertical (Tecla E) com médulo WiFi-802.11ax

incluido (na I/O traseira).
+ Contato de Ouro de 15 no Slot VGA PCle (PCIE1 e PCIE3)

Audio + Audio HD de 7.1 canais com protecdo de contetido (Codec de
4udio Realtek ALC1220)
+ Suporte audio Blu-ray superior
+ Suporta protegao contra sobretensdo (Protegao Total Contra
Picos ASRock)
- Suporta Purity Sound™ 4
- Capacitor de Audio Série Ouro Fino Nichicon
- 120dB SNR DAC com amplificador diferencial
- Amplificador de fone de ouvido NE5532 Premium para
Painel Frontal
Conector de dudio (suporta fones de ouvido de até
600 Ohm)
- Ligagdo Pura
- Tecnologia de drive direto
- Blindagem de isolamento PCB

- Detecgao de impedancia na porta de saida traseira
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+ - Camadas de PCB individuais por canal de dudio R/L
- Fonres de Audio Gold
- Conector de Audio de Ouro 15p

+ Suporta a tecnologia DTS Connect

LAN 1x 2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s (Dragon
RTL8125AG):
+ Oferece suporte a Software de LAN de Dragon 2.5G
- Ajuste Inteligente de Controle de Largura de Banda
- 1U Visual Facil de Usar
- Estatisticas de Uso de Rede Visual
- Configuragao Padrao Otimizada para Modos de Jogo,
Navegador e Transmissao
- Controle de Prioridade Personalizado do Usuario
+ Suporta Wake-On-LAN
+ Oferece Suporte a Prote¢do de Relampago/ESD
+ Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
+ Suporta PXE
1 x Intel Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s (1 x Intel® I219V):
+ Suporta Wake-On-LAN
« Oferece Suporte a Prote¢io de Relampago/ESD
+ Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
+ Suporta PXE

LAN sem + Moddulo Intel® 802.11ax WiFi
fios + Suporta IEEE 802.11a/b/g/n/ax
+ Suporta banda dupla (2,4/5 GHz)
+ Suporta conexdes sem fio de alta velocidade de até 2.4Gbps
+ 2 antenas para suportar tecnologia de diversidade
2 (Transmissdo) x 2 (Recepgao)
+ Suporta Bluetooth 5.0 + Classe II de alta velocidade
+ Suporta MU-MIMO
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E/S do + 2x Portas de Antena
painel + 1x Porta de saida SPDIF 6tica
posterior + 2x Portas USB 2.0 (Suporta Protegdao ESD)
+ 1xPorta Tipo C para USB 3.2 Gen2x2 (20 Gb/s)
(ASMedia ASM3242) (Suporta Protegao ESD)
* Ultra USB Power ¢ suportado nas portas USB3_3_4.
* Fungao despertar ACPI ndo é suportada nas portas USB3_3_4.
+ 4 xPortas USB 3.2 Gen1 (Suporta Protegao ESD)
. 2x Porta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LIGACAO e LED
DE VELOCIDADE)
+ 1xbotao de limpeza CMOS
+ Fichas de dudio HD: Alto-falante posterior / Central / Graves /
Entrada de linha / Alto-falante frontal / Microfone( Entradas

de Audio Gold)
Armazena- + 8 x Conectores SATA3 6,0 Gb/s, suporte RAID (RAID 0,
mento RAID 1, RAID 5, RAID 10, Tecnologia de Armazenamento

Répido Intel 17 e Tecnologia de Resposta Inteligente Intel),
NCQ, AHCI e Conexao a Quente*
* Se M2_3 é ocupado por um dispositivo tipo M.2 SATA,
SATA3_7 sera desativado.

+ 2 x Conectores SATA3 6,0 Gb/s ASMedia ASM1061, suporte
NCQ, AHCI, Conector a Quente

+ 2xsoquetes Ultra M.2 (M2_1 e M2_2) suportam o médulo M
Key tipo 2242/2260/2280 M.2 PCI Express até Gen3 x4
(32 Gb/s)**

+ 1xsoquete Ultra M.2 (M2_3) suporta 0 médulo M Key tipo
2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6,0 Gb/s e 0 médulo M.2
PCI Express até Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Suporta Tecnologia Intel® Optane™
** Suporte PCle RAID

** Suporta NVMe SSD como discos de inicializagao
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Conector + 1x RAID Virtual no cabegote da CPU

+ 1x Plataforma SPI TPM

+ 1 x LED de alimentacdo e Cabegote de Autofalante

+ 2 x Cabegotes de LED RGB

* Suporta no total até 12V/3A, Tira de LED de 36W

+ 2 x Cabegotes LED Enderecaveis

* Suporte no total de até 5V/3A, Faixa LED de 15W

+ 1 x Conector da ventoinha da CPU (4 pinos)

* O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU
de alimenta¢do méxima 1A do ventilador (12W).

+ 1x Conector de Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de
Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha
Inteligente)

* O Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a 4gua de 2A maximo (24W) poténcia
do ventilador.

+ 5x Conectores de Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba
de Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha
Inteligente)

* O Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a 4gua de 2A maximo (24W) poténcia
do ventilador.

* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1~5/WP pode detectar
automaticamente se o ventilador de 3 pinos ou 4 pinos esta em uso.
+ 1x Conector de energia 24-pinos ATX (Conector de energia

de alta densidade)

+ 2 x Conectores de energia 8-pinos 12V (Conector de energia
de alta densidade)

+ 1x Conector de dudio de painel frontal (Conector de Audio
de Outro 15p)

+ 1 x Conector Thunderbolt AIC (5 pinos)

*A placa Thunderbolt™ AIC pode ser instalada no slot PCle
habilitado (dependendo do tipo de CPU).

+ 2 x Plataformas USB 2.0 (Suporta 4 portas USB 2.0) (Suporta
Protegdo ESD)

+ 1x Plataforma USB 3.2 Genl (Suporta 2 portas USB 3.2 Gen1)
(Suporta Protegao ESD)

+ 1x Painel Frontal USB 3.2 Gen2 Tipo C (ASMedia ASM3142)

+ 1xDr. Debug com LED

+ 1xBotao de energia com LED

+ 1xBotao de Reset
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Fungoes + 2x BIOS UEFI oficial da AMI com suporte de interface
da BIOS multilingue (1 x BIOS principal e 1 x BIOS de reserva)

+ Suporta a tecnologia Secure Backup UEFI

+ ACPI 6.1 compativel com eventos de despertar

+ Suporte SMBIOS 3.0

+ Multi-ajuste de tensao de CPU, DRAM, VPPM, VITM, PCH
1,0V, VCCMPHY, VCCIO, VCCSA, CPUPLL, CLK VDD

Monitor de + Sensor de Temperatura: CPU, CPU/Bomba de 4gua, Chassis/
hardware Ventoinhas da bomba de 4gua

SO

+ Tacometro da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de 4gua, Chassis/
Ventoinhas da bomba de gua

+ Ventoinha Silenciosa (Auto ajusta velocidade da ventoinha do
chassi pela temperatura da CPU): CPU, CPU/Bomba de agua,
Chassis/Ventoinhas da bomba de agua

+ Controle multi-velocidade da ventoinha: CPU, CPU/Bomba
de 4gua, Chassis/Ventoinhas da bomba de dgua

+ Monitoramento da tensdo: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore,
DRAM, PCH 1,0V, VCCIO, VCCSA

« Microsoft® Windows® 10 64-bit

Certificacoes - FCC,CE

+ Preparada para ErP/EuP (é necessaria uma fonte de

alimentagdo preparada para ErP/EuP)

* Para obter informagoes detalhadas sobre o produto, por favor, visite o nosso site: http://www.asrock.com

A

Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste das
defini¢ées na BIOS, a aplicagio de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagdo de
ferramentas de overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade do sistema
ou mesmo causar danos nos componentes e dispositivos do seu sistema. Ele deve ser realizado
por sua conta e risco. Nao nos responsabilizamos por possiveis danos causados pelo
overclocking.
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1.3 Configuragao dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sdo configurados. Quando a tampa do
jumper ¢ colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se néo for colocada uma tampa de

jumper nos pinos, o jumper é "Aberto".

" W

Short Open
Apagar o Jumper CMOS Curto: Apagar CMOS
(CLRCMOSI1) Abrir: Padrao

Jumper de 2 pinos
(ver p.1,N.° 26) i P

CLRCMOSI permite que vocé apague os dados no CMOS. Os dados no CMOS
incluem informagdes de configuragao do sistema, tal como senha do sistema,
data, hora e parametros de configuragao do sistema. Para apagar e reinicializar os
parametros do sistema na configuragao padrao, desligue o computador e retire

o cabo de alimentagao, utilizando em seguida a tampa do jumper nos pinos de
CLRCMOS] durante 3 segundos. Por favor, ndo se esquega de retirar a tampa do
jumper depois de apagar o CMOS. Se vocé precisar apagar o CMOS logo apos ter
terminado uma atualiza¢do da BIOS, devera primeiro iniciar o sistema e voltar a

encerra-lo antes de apagar o CMOS.

Q O botdo para limpar o CMOS tem a mesma fungdo do Jumper para limpar o CMOS.
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1.4 Suportes e conectores onboard

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers sobre

estes terminais e conectores. Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores ird

causar danos permanentes a placa-mae.

Suporte do painel de

PLED+

Ligue o botao de

sistema alimentagao, o botdo
(PAINELI1 de 9 pinos) de reinicializa¢do e o
(ver p.1, N.222) indicador do estado do

sistema no chassi deste

HDLED+ suporte, de acordo com a
descri¢ao abaixo. Observe
08 pinos positivos e
negativos antes de conectar
os cabos.

PWRBTN (Botao de alimentagdo):

Conecte o botdo de alimentagdo no painel frontal do

chassi. Vocé pode configurar a forma para desligar o seu sistema através do botdo de
alimentagao.

RESET (Botdo de reinicializagio):
Conecte o botdo de reinicializagdo no painel frontal do chassi. Pressione o botdo de reinicial-
izagdo para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio normal.

PLED (LED de alimentagdo do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentagao no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o sistema estiver em funcionamento.

O LED ficard piscando quando o sistema estiver nos estados de suspensio S1/S3. O LED ficard
desligado quando o sistema estiver no estado de suspensdo S4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um médulo de painel frontal
consiste principalmente em um botdo de alimentagdo, um botdo de reinicializagio, um LED de
alimentagdo, um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante, etc. Ao conectar seu
médulo de painel frontal do chassi a este conector, certifique-se de que os fios e os pinos
correspondem de forma correta.
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LED de alimentagéo e SPEAKER Conecte o LED de alimentagao
Cabegote de Autofalante DUNIID ,\L,I"y MY do chassi e o autofalante do
(SPK_PLED1 de 7 pinos) +5V | chassi a este cabegote.
erp.1,N.o 21 olo
(verp ) ) o)
|
PLED+|
PLED+
PLED-
Conectores série ATA3 o A - Estes dez conectores SATA3
I I
(SATA3_0_1: F(_’ g suportam cabos de dados
ver p.1, N.° 15) & =L =] & SATA para dispositivos de
(SATA3_2_3: N R armazenamento interno com
52} (5]
ver p.1, No. 16) E I E uma taxa de transferéncia de
(SATA3_4_5: o == on dados de até 6,0 Gb/s.
ver p.1, N.° 17) R L.
2 2 * Para minimizar o tempo de
(SATA3_6_7: = = . R
P | L P inicializa¢o, use portas Intel
ver p.1, N.° 18) =l =l
© = =~ X299 SATA (SATA3_0~7)
(SATA3_A1_A2: I . i
2 2 para os seus dispositivos
ver p.1, N.° 19) K - inicializavei
LY I LY inicializdveis.
=g * Se M2_3 é ocupado por um
QI i QI dispositivo tipo M.2 SATA,
= =
s k==l F SATA3_7 sera desativado.
Plataformas USB 2.0 USB_PWR Ha dois cabegotes nesta
P-

(USB3_4 de 9 pinos)
(ver p.1, N.° 30)
(USB5_6 de 9 pinos)
(ver p.1,N.229)

placa-mae. Cada suporte
USB 2.0 pode suportar duas

portas.
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Plataforma USB 3.2 Genl
(USB3_5_6 de 19 pinos)
(ver p.1, N.2 14)

1
Dummy. IntA_PA_D+
IntA_PB_D+ IntA_PA_D-
IntA_PB_D- GND
GND IntA_PA_SSTX+
IntA_PB_SSTX+ IntA_PA_SSTX-
IntA_PB_SSTX- GND
GND IntA_PA_SSRX+
IntA_PB_SSRX+ IntA_PA_SSRX-
IntA_PB_SSRX- busp
Vbus

Existe um conector nesta placa
mae. Este suporte USB 3.2
Genl pode suportar duas

portas.

Painel Frontal Cabegote
USB 3.2 Gen2 Tipo C
(USB32_TCl1 de 20 pinos)
(ver p.1,N.213)

"

USB Type-C Cable

Ha4 um Painel Frontal Cabecote
USB 3.2 Gen2 Tipo C nesta
placa mae. Este cabegote é
utilizado para conectar um
modulo USB 3.2 Gen2 a portas
adicionais USB 3.2 Gen2.

Suporte de audio do painel
frontal

(HD_AUDIOL1 de 9 pinos)
(ver p.1, N.° 36)

ND
PRESENCE#
MIC_RET

‘ | ouT_RET

OJO[o] Jo
1 0] (¢} (e}
‘ [ Toura_t

J_SENSE

our2_R
MIC2_R
MIC2_L

Este suporte destina-se a
conexao dos dispositivos
de dudio no painel de audio

frontal.

suportar HDA para funcionar corretamente. Por favor, siga as instrugdes no nosso manual e

Q 1. O Audio de alta defini¢do suporta Sensor de Adaptador, mas o fio do painel no chassi deverd

no manual do chassi para instalar o seu sistema.

N

acordo com 0s passos abaixo:

A. Ligue Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Conecte 0 Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Conecte a ligagio Terra (GND) a Terra (GND).
D. MIC_RET e OUT_RET destinam-se apenas ao painel de dudio HD. Vocé ndo precisa
ligd-los ao painel de dudio AC’97.
E. Para ativar o microfone frontal, vd a guia “Microfone Frontal” no painel de controle

Realtek e ajuste o “Volume de gravacao’.

. Se utilizar um painel de dudio AC’97, instale-o0 no terminal de dudio do painel frontal de
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Conectores de chassi e GND Esta placa mae fornece
FAN_VOLTAGE
ventoinha de bomba de 4gua FAN_SPEED conectores de ventilador do
FAN_SPEED_CONTROL
(CHA_FAN1/ chassis de refrigeragio
WP de 4 pinos)

cinco 4gua de 4 pinos. Se

(verp.1, N.o 11) vocé pretende conectar um
ventilador de refrigeragao a
(CHA_FAN2/ FAN sPEED CONTROL . agua de chassis de 3 pinos,
3 .
WP ine) HEE L] pomoncmson
(ver p.1, N2 25) oo ! Pino 1-3.
(CHA_FAN3/ GND
FAN_VOLTAGE
WP de 4 pinos) FAN_SPEED
(Ver p 1 N o 27) FAN_SPEED_CONTROL
(CHA_FAN4/
WP de 4 pinos) I
(ver p.1,N.228)
(CHA_FANS5/
WP de 4 pinos)
(ver p.1, N.2 34)
Conector da Ventoinha da FAN_SPEED_CONTROL Esta placa mae inclui um
CPU_FAN_SPEED
CPU FAN_VOLTAGE conector de ventilador da
(CPU_FANI1 de 4 pinos) o CPU (Ventilador silencioso)
(ver p.1,N.° 10) — de 4 pinos. Se vocé pretende
conectar um ventilador da
CPU de 3 pinos, por favor,
conecte-o ao Pino 1-3.
Conector de ventoinha de FAN_SPEED_GONTROL Esta placa mae inclui um
bomba de agua CPU Fii{(,?ﬂfg: 0 conector de ventilador da
(CPU_FAN2/WP de 4 pinos) CPU de refrigeracao a dgua
(ver p.1, N2 12) de 4 pinos. Se vocé pretende
Tese conectar um ventilador

de refrigeragdo a dgua da
CPU de 3 pinos, por favor,
conecte-o ao Pino 1-3.

Conector de alimentagao
ATX

(ATXPWRI1 de 24 pinos)
(ver p.1,N.°9)

Esta placa-mae inclui um
conector de alimentagao
ATX de 24 pinos. Para
utilizar uma fonte de
alimentagao ATX de 20
pinos, introduza-a no Pino 1
e Pino 13.
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Conector de alimentagédo de

12V ATX

(ATX12V1 de 8 pinos)
(ver p.1, N.o 4)
(ATX12V2 de 8 pinos)
(ver p.1, N.2 3)

8 5

UEES
OO0

4 1

Esta placa-mée inclui dois
conectores de alimentagio
de 12V ATX de 8 pinos.
Para utilizar uma fonte de
alimentacdo ATX de 4 pinos,
introduza-a no Pino 1 e
Pino 5.

*Aviso: Certifique-se que
o cabo de for¢a conectado
é para o CPU e ndo para a
placa grifica. Nio ligue o
cabo de forca PCle a este
conector.

Plataforma SPI TPM
(SPI_TPM_J1 de 13 pinos)
(ver p.1, N.° 20)

SPI_DQ3
+3.3V
Dummy

CLK
SPI

_Mos!
RST#
| TPM_PIRQ

O[O[O[OJO!
| [G)[e)[e][e}[e)

@)
(0]

GN

SPI_MISO
SPI_CS0
SPI_DQ2

I
SPI_TPM_CS#
D

RSMRST#

Este conector suporta um sistema
com SPI Médulo de Plataforma
Confiavel (TPM), que pode
armazenar com seguranca chaves,
certificados digitais, senhas e dados.
Um sistema TPM também ajuda
amelhorar a seguranga de rede, a
proteger identidades digitais e a
garantir a integridade da
plataforma.

Conector Thunderbolt AIC
(TB1 de 5 pinos)
(ver p.1, N.° 35)
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Por favor, conecte uma placa
adicional Thunderbolt™ (AIC) a este
conector através do cabo GPIO.

*A placa Thunderbolt™ AIC pode
ser instalada no slot PCle habilitado
(dependendo do tipo de CPU).

Se instalar a CPU com 48 faixas,
instale a placa em PCIEL, 2, 3 ou 5.
Se instalar a CPU com 44 faixas,
instale a placa em PCIEL, 2, 3 ou 5.
Se instalar a CPU com 28 faixas,
instale a placa em PCIEL, 2 ou 3.
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Cabegotes de LED RGB 4
(RGB_HEADERI1 12VG R B
de 4 pinos)

(ver p.1,N.2 32)

(RGB_HEADER?2

de 4 pinos)

(ver p.1,N.° 8)

Estes dois cabegotes RGB sao
usados para conectar o cabo de
extensdo de LED RGB que permite
aos usuarios escolher entre varios
efeitos de iluminagao LED.
Atengdo: Nunca instale o cabo
RGB LED na orientagio errada;
caso contrario, o cabo pode ser
danificado.

*Consulte a pagina 45 para obter
mais informagdes sobre esta

plataforma.

Cabegotes LED
Enderecaveis
(ADDR_LED1 3 pinos)
(ver p.1,N.° 31)
(ADDR_LED?2 3 pinos)
(ver p.1,N.°5)

4
GND
DO_ADDR

vouT

Esses dois cabecotes LED
Enderegaveis sao usados para
conectar o cabo de extensao de
LED Enderegavel que permite que
os usudrios escolham entre varios
efeitos de iluminagdo de LED.
Atenc¢ao: Nunca instale o cabo
de LED Ajustavel na orientagao
errada, caso contrario o cabo
pode ser danificado.

*Consulte a pagina 46 para obter
mais informagoes sobre esta

plataforma.
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RAID Virtual no cabegote 1 Este conector suporta Intel”

da CPU GND Virtual RAID na CPU e RAID
(VROCI1 de 4 pinos) +3VSBGND NVME/AHCI na CPU PCIE.
(ver p.1,N.°33) VROC RAID KEY

Com a introdugéo do produto Intel VROC, existem trés modos de operagao:

SKU Requer uma chave HW Principais Recursos

o Pasagem apenas (sem RAID)

o Gestdo de LED

o Suporte de Hot Plug

« RAID 0 suporte para Intel Fultondale NVMe SSDs

Pasagem  Nao necessario

o Recursos de passagem SKU

Padrio VROCSTANMOD
« RAIDO, 1,10

P i VROCPREMMOD
remiam e Recursos Padrao SKU

« RAIDS
o Fechamento de Furo de Gravagao RAID 5

1od

=
«Q
c
[
[

>

1SS VROCISSDMOD

*Apenas SSDs Intel sdo suportados.
*Para mais detalhes sobre VROC, consulte a informagao oficial langada pela Intel.
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1.5 Interruptores inteligentes

A placa-mae tem trés chaves inteligentes: Botao Liga/Desliga, Botdo Reiniciar, Botdo
Limpar CMOS, permite que os usuarios liguem/desliguem o sistema, reinicie o

sistema, limpe os valores CMOS.

Botao de alimentagao O Botio de alimentagdo
(PWRBTN) permite aos usuarios
(ver p.1,N.°23) ligar/desligar o sistema
rapidamente.
Botao Reset (Reiniciar) e o O Botao Reset permite aos
(RSTBTN) . usudrios reinicializar o
L L sistema rapidamente.

(ver p.1,N.° 24)

Botdo Limpar CMOS e o O Botao Limpar CMOS

(CLRCBTN1) . permite aos usuarios

(ver p.4,N. 14) e o apagar os valores CMOS
rapidamente.

ﬁ Esta fungdo pode ser utilizada apenas quando o computador e a fonte de alimentagao estiverem
desligados.
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1 Wprowadzenie

Dziekujemy za zakupienie plyty gtéwnej ASRock X299 Taichi CLX, niezawodnej
plyty gléwnej produkowanej z konsekwentnie wykonywang przez firme¢ ASRock,
rygorystyczng kontrolg jakosci. Plyta ta zapewnia doskonalg jako$¢ dziatania i solidna
konstrukeje, spetniajaca zobowiazanie firmy ASRock do dostarczania produktéw o

wysokiej jakosci i wytrzymatosci.

Poniewaz specyfikacje plyty glownej i oprogramowanie BIOS mogg zosta¢ zaktualizowane,
zawartos¢ tej dokumentacji moze zosta¢ zmieniona bez powiadomienia. W przypadku
jakichkolwiek modyfikacji tej dokumentacji, zaktualizowana wersja bedzie dostgpna na stronie
internetowej ASRock, bez dalszego powiadomienia. Jesli wymagana jest pomoc techniczna w
odniesieniu do tej plyty glownej, nalezy odwiedzic strong internetowg w celu uzyskania
specyficznych informacji o uzywanym modelu. Na stronie internetowej ASRock, mozna takze
pobraé liste najnowszych kart VGA i obstugiwanych CPU. Strona internetowa ASRock
http://www.asrock.com.

1.1 Zawartos¢ opakowania

+ Plyta gtéwna ASRock X299 Taichi CLX (Wspotczynnik ksztattu ATX)
+ Skrécona instrukeja instalacji ASRock X299 Taichi CLX

+ Pomocnicza ptyta CD ASRock X299 Taichi CLX

+ 1xkarta ASRock SLI_HB_Bridge_2S (Opcjonalne)

+ 1 xantena ASRock WiFi 2,4/5 GHz (Opcjonalne)

« 1 x Srubokret ASRock (Opcjonalne)

+ 4 x kable danych Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)

+ 3 x$ruby do gniazda M.2 (Opcjonalne)

+ 3 x gniazda wsporcze do gniazda M.2 (Opcjonalne)
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1.2 Specyfikacje

Platforma

CPU

Chipset

Pamiec

+ Wspolczynnik ksztaltu ATX
+ 8 warstwy PCB

+ PCB z 2 uncjami miedzi

- Obstuga rodziny procesoréw Intel® Core™ serii X dla gniazd
LGA 2066 (Cascade Lake-X, Skylake X Refresh and Skylake X)

- Digi Power design

» Sekgja zasilania 13 Power Phase Design

+ Obstuga technologii Intel® Turbo Boost Max 3.0

+ Obstuga ASRock Hyper BCLK Engine IIT

. Intel® X299

+ Technologia pamieci Quad Channel DDR4

+ 8 x gniazda DDR4 DIMM

+ Obstuga niebuforowanej pamieci DDR4 4200+(OC)*/4133
(OC)/4000(0C)/3866(0C)/3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/
3200(0C)/2933(0C)/2800 (OC)/2666/2400/2133 non-ECC

* Maksymalna obstugiwana czgstotliwo$¢ pamieci zalezy od typu

procesora.

* Sprawdz liste obstugiwanej pamieci na stronie internetowej

ASRock w celu uzyskania dalszych informacji.

(http://www.asrock.com/)

+ Maks. wielko$¢ pamieci systemowej: 256GB

+ Obsluga Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

+ 15p poztacane styki w gniazdach DIMM
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Gniazdo
rozszerzenia

Audio

+ 4 x gniazda PCI Express 3.0 x16*
* Po zainstalowaniu procesora z 48 $ciezkami, polaczenia PCIE1/
PCIE2/PCIE3/PCIES5 beda dzialaly z szybkoscig x16/x8/x16/x8.
Po zainstalowaniu modutu M.2 PCI Express w M2_1 lub M2_2,
szybkos¢ polaczenia PCIE2 zostanie zmniejszona do trybu x4.
Po zainstalowaniu moduléw M.2 PCI Express w M2_11M2_2,
polaczenie PCIE2 zostanie wylaczone.
* Po zainstalowaniu procesora z 44 $ciezkami, polaczenia PCIE1/
PCIE2/PCIE3/PCIES5 beda dzialaly z szybkoscia x16/x4/x16/x8.
Po zainstalowaniu modutu M.2 PCI Express w M2_1, polaczenie
PCIE2 zostanie wyltaczone.
* Po zainstalowaniu procesora z 28 $ciezkami, polgczenia PCIE1/
PCIE2/PCIE3/PCIES5 beda dziataly z szybkoscig x16/x4/x8/x0.
Po zainstalowaniu modutu M.2 PCI Express w M2_1, polaczenie
PCIE2 zostanie wyltaczone.
* Obstuga SSD NVMe, jako dyskow rozruchowych

+ 1x gniazdo PCI Express 3.0 x1

+ Obstuga AMD 3-Way CrossFireX"™ i CrossFireX"**

+ Obstuga NVIDIA® 3-Way SLI™ i SLI™**
** 3-Way CrossFireX™ i 3-Way SLI"™ s3 obstugiwane wylacznie z
procesorem z 48 $ciezkami lub 44 $ciezkami.

+ 1x pionowe gniazdo M.2 (Key E) z wbudowanym modulem

WiFi-802.11ax (z tytu Wejscia/Wyjscia)
+ 15p poztacany styk w gniezdzie VGA PCle (PCIE1 i PCIE3)

+ Audio HD 7.1 CH z zabezpieczeniem tresci (Kodek audio
Realtek ALC1220)

+ Obstuga audio Blu-ray Premium

+ Obstuga zabezpieczenia przed udarami (pefna ochrona
ASRock przed impulsami)

- Obstuga Purity Sound™ 4
- Nichicon Fine Gold Series Audio Caps
- 120dB SNR DAC ze wzmacniaczem réznicowym
- NE5532 Wzmacniacz stuchawek klasy Premium dla panelu
przedniego

Zkacze audio (Obstuga stuchawek o rezystancji do 600 Om)

- Pure Power-In
- Technologia Direct Drive
- Ekranowanie izolacji PCB

- Wykrywanie impedancji na tylnym porcie wyjscia
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+ - Indywidualne warstwy PCB dla kanatu audio R/L
- Poztacane gniazda audio
- 15u poztacane ztacze audio

+ Obstuga polaczenia DTS

LAN 1x 2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s (Dragon
RTL8125AG):
+ Obstuguje oprogramowanie Dragon 2.5G LAN
- Inteligentne automatycznie regulowane sterowanie
przepustowoscia
- Graficzny, przyjazny dla uzytkownika interfejs
- Graficzna statystyka wykorzystania sieci
- Optymalizowane ustawienia domyslne dla gier, przegladarki
i trybow transmisji strumieniowej
- Ustawiane przez uzytkownika sterowanie priorytetami
+ Obstuga Wake-On-LAN
+ Obstuga zabezpieczenia przed wyladowaniami
atmosferycznymi/ESD
+ Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az
+ Obstuga PXE
1 x Intel Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s (1 x Intel® I219V):
+ Obstuga Wake-On-LAN
+ Obstuga zabezpieczenia przed wyladowaniami
atmosferycznymi/ESD
+ Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az
+ Obstuga PXE

Bezprze- + Modul WiFi Intel® 802.11ax
wodowa + Obsluga IEEE 802.11a/b/g/n/ax
siec LAN + Obstuga dwodch pasm (2,4/5 GHz)
+ Obstuga wysokiej szybkosci polaczen bezprzewodowych do
2,4Gbps

+ 2 anteny do obstugi technologii dywersyfikacji

2 (nadawanie) x 2 (odbieranie)
+ Obstuga Bluetooth 5.0 + Wysokiej szybkosci klasa II
+ Obstuga MU-MIMO
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Tylny panel
Wejscia/
Wyjscia

Przechowy-
wanie

2 x porty anteny

1 x port optycznego wyjscia SPDIF

2 x porty USB 2.0 (Obstuga zabezpieczenia ESD)

1 x porty USB 3.2 Gen2x2 typu C (20 Gb/s)
(ASMedia ASM3242) (Obstuga zabezpieczenia ESD)

* Zasilanie Ultra USB jest obstugiwane w portach USB3_3_4.
* Funkcja wybudzania ACPI nie jest obstugiwana w portach
USB3_3_4.

4 x porty USB 3.2 Gen1 (Obstuga zabezpieczenia ESD)

2 x porty LAN RJ-45 z LED (LED ACT/LINK i LED SPEED)
1 x przycisk usuwania pamieci CMOS

Gniazda audio HD: Gloénik tylny / Centralny / Basy / Wejscie
liniowe / Glo$nik przedni / Mikrofon (Pozlacane gniazda

audio)

8 x zlycza SATA3 6,0 Gb/s, obstuga (RAID 0, RAID 1, RAID 5,
RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 17 i technologii Intel
Smart Response ), NCQ, AHCI i Hot Plug*

* Jesli gniazdo M2_3 jest zajete przez urzadzenie M.2 typu SATA,

zostanie wylaczone SATA3_7.

2 x zkgcza SATA3 6,0 Gb/s ASMedia ASM1061, obstuga NCQ,
AHCI i Hot Plug

2 x gniazda Ultra M.2 (M2_1 i M2_2), obstuga Key M typu
2242/2260/2280 modutu M.2 PCI Express do Gen3 x4

(32 Gb/s)**

1 x gniazdo Ultra M.2 (M2_3), obstuga Key M typu
2242/2260/2280/22110 modutu M.2 SATA3 6,0 Gb/s i modutu
M.2 PCI Express do Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Obstuga technologii Intel® Optane™
** Obstuga RAID PCle
** Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych
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+ 1 x wirtualne ztacze RAID na gtéwkowym zlaczu procesora
+ 1xzlgcze gtéwkowe SPI TPM
+ 1xdioda LED zasilania i zlacze gléwkowe glosnika
+ 2xzlgcza gtéwkowe LED RGB
* Obstuga tacznie do 12V/3A, pasek LED 36W
+ 2xadresowalne ztacza gléwkowe LED
* Obstuga tacznie do 5V/3A, pasek LED 15W
« 1 x ztacze wentylatora CPU (4-pinowe)
* Ztacze wentylatora CPU obstuguje wentylator CPU
maksymalnym pradem zasilania wentylatora 1A (12W).
+ 1 x ztacze wentylatora CPU/pompy wodnej (4-pinowe)
(Inteligentne sterowanie predkoscig obrotowa wentylatora)
* ZYacze wentylatora CPU/pompy wodnej obstuguje wentylator
uktadu chlodzenia maksymalnym pradem zasilania wentylatora
2A (24W).
« 5 x zfacza wentylatora obudowy/pompy wodnej (4-pinowe)
(Inteligentne sterowanie predkoscig obrotowa wentylatora)
* Ztacze wentylatora obudowy/pompy wodnej obstuguje
wentylator uktadu chlodzenia maksymalnym pradem zasilania
wentylatora 2A (24W).
* CPU_FAN2/WP i CHA_FAN1~5/WP moze automatycznie
wykrywac, jedli uzywany jest wentylator 3-pinowy lub 4-pinowy.
+ 1 x 24 pinowe zlgcze zasilania ATX (Zlacze zasilania
Hi-Density)
+ 2 x 8 pinowe 12V zfgcza zasilania (Zlacze zasilania
Hi-Density)
+ 1 x zfacze audio na panelu przednim (15p poztacane ztacze
audio)
+ 1x zlgcze Thunderbolt AIC (5-pinowe)
* Karta AIC Thunderbolt™ moze by¢ zainstalowana we wiaczonym
gniezdzie PCle (w zaleznosci od typu procesora).
+ 2 x zfacza gléwkowe USB 2.0 (Obstuga 4 portéw USB 2.0)
(Obstuga zabezpieczenia ESD)
+ 1xporty gtéwkowe USB 3.2 Genl1 (obstuga 2 portéw USB 3.2
Genl) (obstuga zabezpieczenia ESD)
+ 1 x zfacze gléwkowe Gen2 USB 3.2 typu C panelu przedniego
(ASMedia ASM3142)
+ 1xDr. Debug z diodg LED
+ 1x przycisk zasilania z diodg LED

+ 1 x Przycisk resetowania
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Funkcja + 2x obsluga starszych wersji BIOS AMI UEFI z
BIOS wielojezycznym GUI (1 x gtéwny BIOS i 1 x zapasowy BIOS)
+ Obstuga technologii Secure Backup UEFI
+ Zgodno$¢ zdarzen wybudzania z ACPI 6.1
+ Obstuga SMBIOS 3.0
+ Regulacja wielu napie¢ CPU, DRAM, VPPM, VITM, PCH
1,0V, VCCMPHY, VCCIO, VCCSA, CPUPLL, CLK VDD

Monitor + Wykrywanie temperatury: CPU, CPU/pompa wodna,
sprzetu wentylatory obudowy/pompy wodnej
+ Obrotomierz wentylatora: CPU, CPU/pompa wodna,
wentylatory obudowy/pompy wodnej
+ Cichy wentylator (Automatyczna regulacja predkosci
obrotowej wentylatora obudowy przez temperature CPU):
CPU, CPU/pompa wodna, wentylatory obudowy/pompy
wodnej
+ Kontrola wielu predkosci obrotowych wentylatora: CPU, CPU/
pompa wodna, wentylatory obudowy/pompy wodnej
+ Monitorowanie napiecia: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore,
DRAM, PCH 1,0V, VCCIO, VCCSA

System + Microsoft® Windows® 10 64-bitowy

operacyjny

Certy- « FCC,CE

fikaty + Gotowos¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z gotow-

oécig obstugi ErP/EuP)

* Dla uzyskania szczegotowej informacji o produkcie, nalezy odwiedzic¢ naszq strong internetowg:

http://www.asrock.com

Nalezy pamigtal, Ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wilgcznie z regulacjg

A ustawieti w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub uzywaniem narzedzi
przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wplywa¢ na stabilnos¢ systemu lub
nawet powodowac uszkodzenie komponentow i urzgdzen systemu. Powinno to zosta¢ zrobione
na wlasne ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za mozliwe uszkodzenia spowodowane przetak-
towywaniem.
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach,
zworka jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest

“Otwarta’”.

W

Short Open
Zworka usuwania danych Zwarcie: Usuniecie danych z
z pamieci CMOS pamieci CMOS

2-pinowa zworka
(CLRCMOSI1) Otwarcie: Domy$lne

(sprawdz s.1, Nr 26)

CLRCMOS1 umozliwia usuniecie wszystkich danych z pamieci CMOS. Dane

w pamigci CMOS obejmujg informacje o konfiguracji systemu, takie jak hasto

do systemu, date, czas i parametry konfiguracji systemu. W celu usunigcia i
zresetowania parametréw systemu do ustawient domyslnych, wytacz komputer i
odlacz przewdd zasilajacy, a nastepnie uzyj nasadke zworki do zwarcia na 3 sekundy
pinéw CLRCMOSI. Nalezy pamigtac, aby po usunieciu danych z pamieci CMOS
zdja¢ nasadke zworki. Jesli wymagane jest usunigcie danych z pamigci CMOS po
zakonczeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczeciem usuwania danych z pamieci
CMOS nalezy najpierw uruchomi¢ system, a nastepnie wylaczy¢ go.

Przycisk Clear CMOS (Usuri dane z pamieci CMOS) dziata w taki sam sposob jak zworka
usuwania danych z pamigci CMOS.
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1.4 Wbudowane zfacza gtéwkowe i inne ztacza

Whbudowane zlgcza glowkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczac zworek
nad tymi zlgczami glowkowymi i zlgczami. Umieszczanie zworek nad zlgczami gléwkowymi i
zlgczami spowoduje trwate uszkodzenie plyty glownej.

Zacze gtowkowe na
panelu systemu

(9-pinowe PANELL)
(sprawdz s.1, Nr 22)

PLED+

Do tego zlacza glowkowego
mozna podlaczac przycisk
zasilania, przycisk

reset i wskaznik stanu

systemu na obudowie,

HDLED+ zgodnie z przydziatem
pinéw ponizej. Przed
podlaczeniem kabli nalezy
zapisa¢ pozycje pinéw plus

i minus.

PWRBTN (Przycisk zasilania):
Podlgczenie do przyciskéw zasilania na panelu przednim obudowy. Uzytkownik moze skonfig-
urowac sposéb wylgczania systemu z uzyciem przycisku zasilania.

RESET (Przycisk resetowania):

Podlgczenie do przycisku resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przycisk rese-
towania, aby ponownie uruchomic komputer, przy jego

zawieszeniu i braku mozliwosci wykonania normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podlgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED jest
wlgczona podczas dziatania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje sig w stanie
uspienia S1/S3. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje sie w stanie uspienia S4 lub
wylgczenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podlgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy. Dioda
LED jest wlgczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego gtéwnie sklada
sie z przycisku zasilania, przycisku resetowania, diody LED zasilania, diody LED aktywnosci
dysku twardego, glosnika, itd. Po podlgczeniu do tego zlgcza glowkowego modutu panelu
przedniego obudowy, nalezy sie upewnic, ze jest prawidtowo dopasowany przydziat przewodow
i pinow.



Dioda LED zasilania i SPEAKER Podlacz to tego zfacza
ztacze gtowkowe glosnika DUNIID ,\L,I"y MY glowkowego diod¢ LED
(7-pinowe SPK_PLED1) +5V | zasilania obudowy i
(sprawdz s.1, Nr 21) ) 0) 8 glosnik obudowy .
PLEé+|
PLED+
PLED-

ZYacza Serial ATA3 o =] [ - Te dziesig¢ ztaczy SATA3
(SATA3_0_1: F(_’ g obstuguje kable danych
sprawdz s.1, Nr 15) & =L =l & SATA dla zewnetrznych
(SATA3_2_3: N R urzadzen pamieci z
sprawdz s.1, Nr 16) g | g szybkoscig transferu
(SATA3_4_5: o == on danych do 6,0 Gb/s.
sprawdz s.1, Nr 17) :| T [ zl W celu minimalizacji
(SATA3_6_7: E | E czasu uruchamiania, dla
sprawdz s.1, Nr 18) o =l i=l o urzadzen uruchamianych
(SATA3_A1_A2: :I T [ :I nalezy uzy¢ portéw Intel”
sprawd? s.1, Nr 19) E E X299 SATA (SATA3_0~7).

o ==l o * Jesli gniazdo M2_3 jest

EI =] [ gl zajete przez urzadzenie

g i g M.2 typu SATA, zostanie

& = =S wylaczone SATA3_7.
Zkycza gtowkowe USB 2.0 use_PWR Na tej plycie glownej

(9-pinowe USB3_4)
(sprawdz s.1, Nr 30)
(9-pinowe USB5_6)
(sprawdz s.1, Nr 29)

znajduja si¢ dwa ztacza
glowkowe. Kazde ztacze
gltowkowe USB 2.0 moze

obstugiwaé dwa porty.

X299 Taichi CLX
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Zlacza gléwkowe USB 3.2 Bummy InA_PAD Na tej plycie gtéwnej

IntA_PB_D+ IntA_PA_D-

Genl niA-PB-D- oNo znajduje sie ztgcze
GND IntA_PA_SSTX+
(19-pinowe USB3_5_6) IntA_PB_SSTX+ mapAssTx - gldwkowe. To ztgcze
IntA_PB_SSTX- GND
(sprawdz s.1, Nr 14) GND mapAssrx - gfwkowe USB 3.2 Genl
IntA_PB_SSRX+ IntA_PA_SSRX-
ntA_PB_SSRX- busn moze obstugiwa¢ dwa
Vbus
porty.
Zacze gtéwkowe Gen2 Na tej plycie gtéwnej
USB 3.2 typu C panelu % dostepne jest jedno ztacze
przedniego gltowkowe Gen2 USB 3.2
(26-pinowe USB3.2_TCl) typu C panelu przedniego.
(sprawdz s.1, Nr 13) To ztacze gléwkowe jest
USB Type-C Cable uzywane do podlaczania
modutu USB 3.2 Gen2 dla
dodatkowych portéw USB
3.2 Gen2.
Zacze gtowkowe audio GNIE)REASA%CRES To ztacze glowkowe stuzy
panelu przedniego ‘ 7‘0UU?ET do podlaczania urzadzen
(9-pinowe HD_AUDIO1) o[ To audio do przedniego
p , ]I—I—H—I—IQ SIo P' 8
(sprawdz s.1, Nr 36) ‘ [ Tourz L panelu audio.
J_SENSE
OUT2 R
MIC2_R
miC2_L

&

1. High Definition Audio obstuguje wykrywanie gniazda, ale aby dziatac prawidtowo przewéd
panelu na obudowie musi obstugiwa¢ HDA. W celu instalacji systemu nalezy wykonaé
instrukcje z naszego podrecznika i podrecznika obudowy.

. Jesli uzywany jest panel audio AC’97, nalezy go zainstalowac w zlgczu gléwkowym audio
panelu przedniego, poprzez wykonanie wymienionych ponizej czynnosci:

A. Podlgcz Mic_IN (MIC) do MIC2_L.

B. Podlgcz Audio_R (RIN) do OUT2_R i Audio_L (LIN) do OUT2_L.

C. Podlgcz uziemienie (GND) do uziemienia (GND).

D. MIC_RET i OUT_RET stuzg wylgcznie dla panelu audio HD. Nie nalezy ich podtgczaé
dla panelu audio AC’97.

E. Aby uaktywni¢ mikrofon przedni, przejdz do zaktadki “FrontMic” w panelu Realtek
Control i wyreguluj “Glosnos¢ nagrywania”.
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Zlacza wentylatora pompy
wodnej obudowy
(4-pinowe CHA_FAN1/
WP)

(sprawdz s.1, Nr 11)

(4-pinowe CHA_FAN2/
WP)
(sprawdz s.1, Nr 25)

(4-pinowe CHA_FAN3/
WP)

(sprawdz s.1, Nr 27)
(4-pinowe CHA_FAN4/
WP)

(sprawdz s.1, Nr 28)
(4-pinowe CHA_FANS5/
WP)

(sprawdz s.1, Nr 34)

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

(SIS

12 34

Ta plyta gtéwna udostepnia
pie¢ 4-pinowe zlacza
obudowy wentylatora
chtodzenia wodnego. Jesli
planowane jest podlaczenie
3-pinowego wentylatora
chlodzenia wodnego
obudowy, nalezy je podlaczy¢
do pinéw 1-3.

Zacze wentylatora CPU
(4-pinowe CPU_FAN1)
(sprawdz s.1, Nr 10)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Ta plyta gléwna udostepnia
4-pinowe zlacze wentylatora
CPU (Cichy wentylator). Jesli
planowane jest podlaczenie
3-pinowego wentylatora CPU,
nalezy je podlaczy¢ do pinéw
1-3.

Zkacze wentylatora pompy
wodnej CPU

(4-pinowe CPU_FAN2/WP)
(sprawdz s.1, Nr 12)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Ta plyta gléwna udostepnia
4-pinowe zlacze obudowy
wentylatora chfodzenia
wodnego CPU. Jesli planowane
jest podiaczenie 3-pinowego
wentylatora chfodzenia
wodnego CPU, nalezy je
podtaczy¢ do pindw 1-3.

Zkacze zasilania ATX
(24-pinowe ATXPWR1)
(sprawdz s.1, Nr 9)

Ta plyta gtéwna udostepnia
24-pinowe zlgcze zasilania
ATX. W celu uzycia
20-pinowego zasilacza ATX,
nalezy podlaczy¢ je wzdluz

pinu 11i pinu 13.

X299 Taichi CLX
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ZYacze zasilania ATX 12V
(8-pinowe ATX12V1)
(sprawdz s.1, Nr 4)
(8-pinowe ATX12V2)
(sprawdz s.1, Nr 3)

R
C000)

Ta plyta gtéwna udostepnia
dwa 8-pinowe zlacza zasilania
ATX 12V. W celu uzycia
4-pinowego zasilacza ATX,
nalezy podlaczy¢ je wzdluz

pinu 11i pinu 5.

*Ostrzezenie: Upewnij sie, ze
podlaczony kabel zasilajacy
jest przeznaczony do CPU,

a nie do karty graficzne;j.

Nie podlaczaj do tego ztacza
kabla zasilajacego PCle.

ztacze gléwkowe SPI TPM
(13-pinowe SPI_TPM_J1)
(sprawdz s.1, Nr 20)

SPI_DQ3
+3.3V
Dummy

CLK
SPI_MOSI
RST#
| TPM_PIRQ

OlO[O[O]O[O]O]
[l (e][e][e][e](e][e]

I
| SPI_TPM_CS#
GND
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CS0
SPI_DQ2

To zkacze obstuguje system SPI
Trusted Platform Module (TPM),
ktory moze bezpiecznie
przechowywac klucze, certyfikaty
cyfrowe, hasta i dane. System TPM
pomaga takze w zwigkszeniu
zabezpieczenia sieci, ochronie
cyfrowych danych osobowych i

zapewnieniu integralnosci platformy.

Zkacze Thunderbolt AIC
(5-pinowe TBI1)
(sprawdz s.1, Nr 35)

Podlacz do tego ztacza dodatkowa
karte Thunderbolt™ (AIC) przez kabel
GPIO.

* Karta AIC Thunderbolt™ moze

by¢ zainstalowana we wlaczonym
gniezdzie PCle (w zaleznosci od

typu procesora). Po zainstalowaniu
procesora z 48 $ciezkami, karte nalezy
zainstalowa¢ w PCIEL, 2, 3 lub 5.

Po zainstalowaniu procesora z 44
$ciezkami, karte nalezy zainstalowac
w PCIEL, 2, 3 lub 5.

Po zainstalowaniu procesora z 28
$ciezkami, karte nalezy zainstalowac
w PCIEL, 2 lub 3.
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ZY3cza glowkowe LED
RGB

(4-pinowe
RGB_HEADERI)
(sprawdz s.1, Nr 32)
(4-pinowe
RGB_HEADER?)
(sprawdz s.1, Nr 8)

12VG R B

Te ztacza glowkowe RGB sa
uzywane do podigczenia
przedtuzacza LED RGB, ktéry
umozliwia uzytkownikom wybér
sposrod roznych efektow swiatta
LED.

Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowac¢ kabla LED RGB w
nieprawidlowym kierunku; w
przeciwnym razie kabel moze
zosta¢ uszkodzony.

*Dalsze instrukcje dotyczace
tego zlacza glowkowego nalezy

sprawdzi¢ na stronie 45.

Adresowalne zltacza
gléwkowe LED
(3-pinowe ADDR_LED1)
(sprawdz s.1, Nr 31)
(3-pinowe ADDR_LED?2)
(sprawdz s.1, Nr 5)

1
GND
DO_ADDR

vouT

Te dwa adresowalne zlgcza
glowkowe LED s3 uzywane do
podlaczenia adresowalnego
przedtuzacza LED, co umozliwia
uzytkownikom wybdr sposrod
réznych efektéw $wiatta LED.
Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowac adresowalnego kabla
LED w nieprawidlowym
kierunku; w przeciwnym razie
kabel moze zosta¢ uszkodzony.
*Dalsze instrukcje dotyczace
tego ztgcza glowkowego nalezy

sprawdzi¢ na stronie 46.
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Wirtualne ztgcze RAID na 1 To ztacze obstuguje wirtualne

gltowkowym zlaczu GND zlacze RAID Intel® na procesorze i
procesora +3VSB NVME/AHCI RAID na

. GND .
(4-pinowe VROCI) VROC RAID KEY polaczeniu CPU PCIE.

(sprawdz s.1, Nr 33)

Wprowadzenie produktu Intel VROC, udostepnito trzy tryby operacji:

SKU Wymagany klucz HW Funkcje klucza

o Wylacznie przelotowe (bez RAID)

o Zarzadzanie LED

o Obstuga podlaczania bez wylaczania (Hot Plug)
o Obstuga RAID 0 dla SSD Fultondale NVMe

Przelotowe  Niewymagane

Standar- « Funkgje przelotowego SKU
VROCSTANMOD
dowe « RAIDO, L, 10

Premium VROCPREMMOD .
o Funkgje standardowego SKU

« RAIDS5

« Obudowa otworu zapisu RAID 5
ISS VROCISSDMOD

*Obstugiwane sg wylacznie SSD Intel.
*W celu uzyskania dalszych szczegdtowych informacji o VROC, nalezy sprawdzi¢ oficjalne

informacje wydane przez firme Intel.
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1.5 Inteligentne przetaczniki

Ta plyta gtéwna ma trzy inteligentne przelaczniki: Przycisk zasilania, przycisk
resetowania, przyciski usuwania pamieci CMOS, umozliwiajg uzytkownikom szybkie

wlaczanie/wylaczanie systemu, resetowanie systemu, usunigcie wartosci CMOS.

Przycisk zasilania Przycisk zasilania
(PWRBTN) umozliwia uzytkownikom
(sprawdz s.1, Nr 23) szybkie wlaczanie/

wylgczanie systemu.

Przycisk resetowania P Przycisk resetowania

(RSTBTN) . umozliwia uzytkownikom

(sprawdz s.1, Nr 24) e o szybkie resetowanie
systemu.

Przyciski usuwania s o Przyciski usuwania

pamieci CMOS . pamieci CMOS

(CLRCBTN1) ° o umozliwiaja

(sprawdz s.4, Nr 14) uzytkownikom szybkie

usuniecie warto$ci CMOS.

ﬁ Ta funkcja dziala tylko po wylgczeniu zasilania komputera i odlgczeniu zasilania.
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12 73

=z . ATX F ]
+ 8dlo]°] PCB
« 22252 PCB

CPU « LGA 2066 =7 -4 Intel® Core™ X- A| 2] ZZ 2 A A 2| &7

2] 4d (Cascade Lake-X, Skylake X Refresh and Skylake X)

« Digi Power design
« BAAL Y T2
« Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 2] %1
« ASRock Hyper BCLK Engine III 2] €1

M E « Intel°X299

oz 2| « #= 32 DDR4 W B8] 7| &

« DDR4 DIMM <% 8 7l
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et
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A 5E-S HxsH4 A 2 . (http://www.asrock.com/)
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« DIMM <l 151 Gold Contact 2
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ASRock X299 Taichi CLX ¥ —R—REBEH WV EIFEEZHOHEHITIVET,
ASRock D#LFhIZ—HE LTz Jg %&uugﬁii@Tfﬁéjagﬂf% DETENT
B EMAEZ R A DD BN T+ —< > AR I L E T,
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« 1x ASRock SLI_HB_Bridge_2S 7—R (7> a>)
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* T BIRAATY T, Tty b2 A I kD

HRLGEDHOET,

* FHMIC DV TIL ASRock = 7 YA FD AT —HR—k

—E 2SI TLIZEW, (http://www.asrock.com/)
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fHIFBNT5E . PCIE2 X ERNIC /D E T,
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T22ARD7 TS
o TI—bu—R 50+ NAAE—RIF AU ZHR—Fh
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WEH A,
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&t 12V/3A.36W ETD LED ARV w FISH S
« 2x 7RLY )V LED Ny R —
&t 5V/3AL15W ETO LED AR w FISH S
« 1xCPU 77> aAx7Z(4EY)
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(78 &R (ESD) R I
« 1xUSB 3.2 Genl & — (2D USB 3.2 Genl :K—hc
RS (e KU (ESD) fRABIC KT IS)
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o 2FaT7\y 7T UEFL 77/ —Ic5ts
o ACPI6.1 YT AT T ARk
« SMBIOS 3.0 " R—h
« CPU.DRAM., VPPM., VITM. PCH 1.0V, VCCMPHY.
VCCIO, VCCSA, CPUPLL, CLK VDD /1~ )L Fii#

N—FJx o WEY YT CPU.CPU/ Ut —R—RU T, Vv — )
TEZR— UA—=R—RT T
o T7URAA—=R . CPU,CPU/ TA—R—RUT, Tv— )
U —R—RT T

o HWET7 7Y (CPUIRBICIE> Ty vy — 7 7Vl B 7 F )
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A= FNY L —ETRILUE T 2 N—TldBDFC Ao CHNENYX—ETRIHX
A ITIE 29 2 IN—F 7 TEPE O TLIEE Yy NV E—FL PRI RN 427V —
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DEEICIE, LED 1347 T,

HDLED OV\—RFFZ1 7727 ¢E 7 LED) :
S = NFRIVDIN—RRZ 4 770 7 €71 LED ISR L TS/E S0 N —F
Ro4 7 DT — X5 R IR D F /e 13 B EABHN, LED 13415 DF T,

B NIV T YA NS, S —AE ko TRES S EDBDFET, Rl NF VT2 —/Il
I FICAEWARR Uty XA @ LED, /N—F R 5477271 71 LED,

RE—H = ED S ENFE T, 24— DR NFRILE S 2 — ) E EDNYH =7
FRHET B AN, BIRDZ| D4 T, L2 DED G THIELS KL TS L2
DD TI/EEN,
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B LED & AY—A—
Ay —

(7 €2/ SPK_PLED1)
(p.1.No. 21 ZR)

SPEAKER

DUMMY
DUMMY
v |

olojo
Q

5. |
PLED+
PLED+
PLED-

Ty — IR LED &
Ty — A —H—%
TONyHZ—Ic PR LT
IEE,

U7V ATA3 AT R

i

N5 10 flil O SATA3

o ~
(SATA3_0_1: 2 I [g 3T 2E i 6.0 Gb/s
p.1.No. 15 Z&) o k=l =S DT — S k8 TN ED
(SATA3_2_3: N = :. ARL—=IF A ZHD
p.1.No. 16 Z8) E i E SATA 7—2r—7 Ui
(SATA3_4_5: o ==l FHISLET,
.1.No. 17 ZIi&) O i ) o
CATAs 6.7 2 9 IR
| No.18 218) s (L)L S ICHIZ B 7281, Intel”
p.1.No. 18 Z it = = o
(SATA3_A1_A2: il iy i B X299 SATA b
L No. 19 éﬂé) ) 2 (SATA3_0~7) %
P-4 oS ZR < || IL| = T—2T TN AIC
_ I LET,
E| ][] g|
2 I 2 * SATA X1 7" M.2
S =S TINA AT M2_3 2l
LTV 3513 SATA3_7
N ET,
USB 2.0 N\ & — USB_PWR TOYP—R—RITiE
P-

(9 ¥/ USB3_4)
(p.1.No. 30 Z&)
(9 ¥/ USB5_6)
(p.1.No. 29 ZIR)

2 DD\ R —H
INTVET, %5 USB 2.0
AR —F. 2 DDOFR—k
I R—hTEET,

X299 Taichi CLX
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1

USB3.2Genl \w&— o i CORYP—R—RIF
(19 ¥ USB3_5_6) By 1L S 1 DO R — I
(p.1.No. 14 ZH) neresseQlopmarass XATVET, SO
USB 3.2 Genl N\ & —I3.,
IntA_PB_SSRX+ IntA_PA_SSRX-
IntA_PB_SSRX- bus 2 ‘jd)j‘f»—- ]\%ﬂj‘j‘:—- ]\
Vbus
TEZXT,
TJay kS EAT C ZOXYP—R—FR_Eicid,
USB 3.2 Gen2 "X — IRl WAsMANAE SV
(20 ¥ USB32_TC1) ZA7 CUSB 3.2 Gen2
(p.1.No. 13 &) Y HA—HHOET, D
AW A —{E BN USB 3.2
USB Type-C Cable Gen2 JR—FHIC USB 3.2
Gen2 BV a—)L ikt
Bl ENE T,
ND
Jay kSRt —7 PRESENCE# TONyHE—F, 70k

A A —
(9 ¥ HD_AUDIO1)
(p.1.No. 36 %)

F—TUAIRFIIC
A —=TAFTINA R
BT 2100EDTY,

L NA T 74 =>q>d—T g >y o S R~ R TOFET DL IELS
Q BGET 3 72DIC1Z, >4 —>DINF IV T 1= HDA %Y K— L TS EH W EE
TY, BIEDD XTI BICIE, 7 DY =2 T IBE > —2D
N =2 TV DIERIEHE S TS/ES 0,
2. AC'97 A —T 1 ARV BT T BEFENC L KD X 79 77T, il N2 /bA—7r 4
NYH—ICRO(IFTSIEE N,
A. Mic_IN (MIC) % MIC2_L 5L F T,
B. Audio_R (RIN) Z OUT2_R I, Audio_L (LIN) % OUT2_L Icf#¢LF T,

C. 77—X (GND) %7 —X (GND) Ic{Z#c LF T,

D. MIC_RET & OUT_RET (4, HD #4—7" 14752 )VEHHTT, AC'97 4 —714

INZI Tl CNS B T B EUd D DFE Ao

E. 70> YA OB EINCTBICIF, Realtek T2 S 2— /L7 N )LD FrontMic | % 7T,
[EREFEF IR 1 2B L T<IE& s



V=Y Ud—R—RT
Ty aARTE

(4 ¥ CHA_FAN1/WP)
(p.1.No. 11 ZBR)

(4 ¥~ CHA_FAN2/WP)
(p.1.No. 25 %)

(4 ¥ CHA_FAN3/WP)
(p.1.No. 27 BR)
(4 ¥ CHA_FAN4/WP)
(p.1.No. 28 %)
(4 ¥ CHA_FAN5/WP)
(p.1.No. 34 &)

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

[ENININS

12 34

COXY—R—RIZE 5D
D 4 EVIKGHI v —
a3 ZHICEENTH
94,3V DTr—
IKSEN T 7> 7 i %
A B 13 1T
LTLizEw,

CPU 772X TR
(4 ¥ CPU_FAN1)
(p.1.No. 10 %)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

1.2 3 4

CORYP—R—Fld 4>
CPU 77V (HET 7))
ORI ENEEHENTH
£9, 3D CPUTT7YV
T BEAICIE EY
13 ICHERIL TS0,

CPU U+ —R—K>TT7
VARG R

(4 ¥~ CPU_FAN2/WP)
(p.1.No. 12 &)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

CORYP—R—RiF 4V
JKIBEN CPU 77> AR
MEFENTVET,
3¥D CPUKIEHIT 7
T B AICIE EY
1-3 TR TLIE S0,

ATX ERIRT 2
(24 ¥~ ATXPWR1)
(p.1.No. 9 i)

ZORYP—HR—FZ 24
Y2 ATX BRI 2D
ElFENTVET, 208
D ATX EIFZMEHT %I
. EV1E1BIcEDbET
PR LU TLIEE W,

X299 Taichi CLX
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ATX 12V BRI RT X
(8 ¥ ATX12V1)
(p.1.No. 4 ZHH)

(8 ¥/ ATX12V2)
(p.1.No. 3 D)

Ry
0000

CORYP—R—FIZiF. 2
D8 ¥ ATX 12V &5
aARTZDE[BENTY
%9, 4 €D ATX Bz
T3 . E1&51C
BOETHRLTIIZE N,

R I N TV BB
=TI TS5 T IR
H—FHITIE%{.CPUHT
HBHTLEERL TN,
PCle &I —7 )N %2Z0D
aRTZ—ITHHILIRNT
REEW,

SPI TPM N\ X —
(13 ¥/ SPL_TPM_J1)
(p.1.No. 20 Z&)

LK,
SPI_MOSI
RST#
|TPIMJ|RQ

ZOARTRESPI T AT VR,
75w kT F—LEY 21—V (TPM)
DY SANS S INE RPN . N

TV RIVEEHEE I SAT—R,
TR ERIE TEET,
TPM AT LXK vy bT—2
YFaVT %D, TR
AEHE R REEL, 7Ty h T A — L
DFERMZRAELE T,

Thunderbolt AIC 37X
(5 ¥/ TB1)
(p.1.No. 35 )

GPIO r—7 )V ffi>C,
Thunderbolt ™ 77 R >/ 77— R(AIC)
ORI RITHHRELT

L7ZE W,

*Thunderbolt ™ AIC 77— K. PCle
FISAEY MO 52D T
TFET (CPU XA TIHKAZLET )
48 L—>® CPU ZIO1T%

Y &&, -1—R7% PCIEL, 2.3
F72ld 5 IO TLIEE N,

44 L—>® CPU ZIO1T%

Y &&, -1—R7% PCIEL, 2.3
F7ld 5 ICHO AT TLIEE N,

28 L—>® CPU ZIO1T%
BEE 1—R7% PCIEL. 2 F7213
3ICHOAHFTLIEEE L,



X299 Taichi CLX

RGB LED "\ &' —

(4 ¥ RGB_HEADERI)
(p.1.No. 32 &)

(4 ¥ RGB_HEADER2)
(p.1.No. 8 ZH)

12VG R B

N5 2 D0 RGB N\ R —%E1lifl]
LT RGBLED {EE—7 )%
Pt i, 1—Y— 3 &HE
7% LED T4 7+ > 7 R8I
TEFT,

1 : RGB LED 7 — 7L
M- 2 SO 0T
LIZE, Mg T2 /A HLD

2L —7IHHT 5L
WHLET,

* TONYE—IC T B R
IZDWVTUE, 45 R—I B2 THIEL
7ZE0,

7 RLY )V LED N\ &R —
(3 ¥ ADDR_LED1)
(p.1.No. 31 )

(3 ¥ ADDR_LED2)
(p.1.No. 5 Z8)

1
GND
DO_ADDR

vouT

N5 2 D07 KLY TV LED
AR =72 LUT. 7 RLY 7L
LED ZEE —7 )V B9 U,
I——3, TEIE/% LED
TATA VT REFIRTEET,
35 7KLY )V LED 7 —T)V
ERBES T IO VT
QIEZEW, &> T2 A5 IMICHD
Iz, 7r—7)IVHHTATE
WHVET,

* ZONYZ =TT IR R
IZDWVTIE, 46 R—V & B
LIEE,
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CPU Ny & — LD 1 ORI, CPU LD Intel®

RAID GND {i48 RAID 35T CPU PCIE
(4 E VROC1) +SVSBGND |00 NVME/AHCI RAID 16} i
(p.l\ No. 33 ZIR) VROC RAID KEY LEd,

Intel VROC D& AICIZ, RO 3 DOIEFE—FRNHDET !
(] MBI HW +— Eh5HEHE

o INRAZ—DF (JE RAID)

. LEDEH

o KYRTITYR—F

« Intel Fultondale NVMe SSD ff| RAID 0 HriR—h

ISAZNV— g

ISAZIV— SKU HERE

e VROCSTANMOD
« RAIDO.1.10

727 VROCPREMMOD ,
o FEME SKU KERE

« RAIDS5

AR R— LI O—
ISS VROCISSDMOD RAD5 e iR=I -

* Intel SSD DHZZHR—FLE T,
* VROC DFEHNC DUWTIE, Intel DARIEHESIALTLIIZEW,
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X299 Taichi CLX

15 AR—FRAVF

CORYP—HR—FIE 3 DDA —FAA Yy FNEHENTOET - BFRX
Dty NRZV 7T CMOS RE VAT LEZEEL ONJOFE Lizh, AT L
)ty R UTZh,. CMOS &7 7 LTzD,

BIRARZ BFRZ T VAT L%
(PWRBTN) FRA YV 1 FTICTE
(p.1.No. 23 B EXR

Uty hR&Y e _o Uty MRZ T VAT
(RSTBTN) . EEFLVEYNTEET,
(p.1.No. 24 Z[) °°

2717 CMOS K& e o 2717 CMOS RZ T,
(CLRCBTN1) . CMOS iz R P77
(p4.No. 14 ZBIELT ° o TEET,

1))

ﬁ COBFENBIFT B DI, T2V — X DA TICL T, BIPHE T L I 5
2T
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Vodan
1 &7
I 2 45 X299 Taichi CLX A » S R0 (6 55— B 7™ A4 R PG
H P PERE T SRR AR « T HR B A S B BRI AP S B R 2
PERE -

Cz HIF LA BIOS BPEFTREE TR » UL + AL RSP TR 2RARTTRY + 40T
A - AT TSR  WIEHHN AN B AT |+ T2
SUNETEA] - ATLTEE LA » A ORI LU
TR SIS - (ith ATLITER RIS FHEIRAT VGA R CPU SoREFI -
HEHERYGE http://www.asrock.com ©

1.1 B%iEE

o HHZ X299 Taichi CLX FH (ATX #A% R ~T)
o £ X299 Taichi CLX Rl 2225455

« ASRock X299 Taichi CLX 3¢

o 1xpHE SLI_HB_Bridge_2S + (2Em)

o 1x %3 WiFi 2.4/5 GHz K& (3%E09)

o 1xREEIRZZT) (GENE)

o 4x H{T ATA (SATA) L (%)

o 3x B4 (fE M2 IEEEGER ) (%)

o 3xURRHE (ff M2 FEEHA ) (GEW)



CPU

X299 Taichi CLX

o ATX HFER T
. 8/ZPCB
o 2 B SHE LR

o ZEFFHT LGA 2066 Socket [ Intel® Core™ X Z2 5|0 FH R
S%7%] (Cascade Lake-X, Skylake X Refresh and Skylake X)

» Digi Power design

o 13 BEAHIE T

o SZF Intel’ Turbo Boost Max Technology 3.0

o SCRPEEEY BCLK 5% 1M

« Intel® X299

o [UifEiE DDR4 NTERIA

« 8x DDR4 DIMM /&

« 7FF DDR4 4200+(0C)*/4133(0C)/4000(0C)/3866(0C)/
3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3200(0C)/2933(0C)/2800
(0C)/2666/2400/2133 IF ECC » JELEHINTE

* P BRCR N IS AT BEAR PR AL PR AR R U T AZAL,

*E SR ZEREE_E) Memory Support List ( RAESCH75132)

THEFNE © (http://www.asrock.com/)

o FRRFINTFRRA R © 256GB

o+ ¥ Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

o DIMM flflrh 15 SfsT
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it

o 4x PCI Express 3.0 x16 1 *
* QISR ZESER IS 48 SEIER CPU » PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIES
HEA T 1 x16/x8/x16/x8 ©
ANSRAE M2_1 8K M2_2 %2487 M.2 PCI Express 183 » PCIE2
TSRS x4 B o
ANSRAE M2_1 Fll M2_2 EZ24E 7 M.2 PCI Express 183 » PCIE2
s
* QISR ZESER IE 44 S8BT CPU » PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIES
HEA T 1 x16/x4/x16/x8 ©
ANSRTE M2_1 22357 M.2 PCI Express T » PCIE2 15 #%%
}Eﬁ °
* QISR ZESER IE 28 SEIER CPU » PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIES
HEA TR x16/x4/x8/x0 °
ANSRTE M2_1 22357 M.2 PCI Express T » PCIE2 {5 #%%
}Eﬁ °
* 37 NVMe SSD FTERE 5h 7%

o 1x PCI Express 3.0 x1 il

« % FF AMD 3-Way CrossFireX"™ Fl1 CrossFireX ™+

« SZFF NVIDIA® 3-Way SLI™ 1 SLT™**
o (Y 48 SEIE DY 44 JWERT CPU FHF 3-Way CrossFireX ™ Fll
3-Way SLI™ ©

« 1x#H M.2 Socket (Key E) * #4574 WiFi-802.11ax {5

(TEE 10 k)
« VGA PCle #fifl§ (PCIE1 1 PCIE3) 1 15p 4xfifi

o BHENFEIFIREN 7.1 CH MG E M (Realtek ALC1220
P TR
o {7 Blu-ray HHIZIF
o CFFFIEGRIT (REEIF)
o SZFF Purity Sound™ 4
- Nichicon Fine Gold 2% il HHLZF
- 120dB SNR DAC » 5 iR &%
- FFmil AR S AR T NE5532 1) i
B (S5 600 Ohm HYELAL)
- Bl A
- Direct Drive ( H#29K5)) HiAK
- PCB [EE &
- [ i s O _E B B U ) RE



LAN

Fték LAN

X299 Taichi CLX

o - FTE  HAESEER B PCB 2
- S B AL
- 15p S EEMEEO

o SCHF DTS

1 x 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s (Dragon
RTL8125AG):

. HFF Dragon 2.5G LAN B
- BREAY B shiE R B
- MR R EF Ul
- PRSP 2% (50 FR S e i A
- YR~ SRR AN AR A S BROR B T T AL
- P E fle e i
o 4 Wake-On-LAN ([_EMifig )
o ZFEFEEH /ESD R
o ZFEERERILIRR 802.3az
« XFFPXE

1 x Intel Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s (1 x Intel(X] 1219V}

o S7HF Wake-On-LAN ([%_EHifig )
o ZFEFEEH /ESD R

o ZFERERILIRR 802.3az

« XFFPXE

« Intel® 802.11ax WiFi {5k

o SZFF IEEE 802.11a/b/g/n/ax

o SCFPUEY (2.4/5 GHz)

o TFFE R 2.4Gbps )RR ICE £

o 2DRERNIIR 2 (RS x2 (B &R
o ¥F Bluetooth 5.0+ i3 Class I1

« HFF MU-MIMO
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JEER 1/0 o 2x RERIRO
« 1x %2 SPDIF ki i 1
« 2x USB 2.0 % ( %4F ESD {4 )
« 1xUSB 3.2 Gen2x2 C BUS#H [ (20 Gb/s)
(ASMedia ASM3242) (Z7#F ESD {#4)
* USB3_3_4 Uif 1S FF84% USB HL ©
*USB3_3_4 Uifi 1N SZFF ACPI MAEETIRE ©
o 4xUSB 3.2 Genl IilT ( Z#F ESD 1£4)
« 2xRJ-45 LAN [0 » 77 LED (ACT/LINK LED £l SPEED
LED)
« 1xJHk CMOS #Z24
o EEEHHETL G RR /e R SRR
HI¥HRE R | Z R (S EEMIELL )

Fhi# + 8XSATA3 6.0 Gb/s B2I1 > SZFf RAID (RAID O ~ RAID 1~
RAID 5 * RAID 10 ~ Intel Rapid Storage Technology 17 Fl
Intel Smart Response Technology) ~ NCQ ~ AHCI I
LTI

* A M2_3 1% SATA B M.2 154 5 » SATA3_7 451525 -

« 2xSATA3 6.0 Gb/s £ (ASMedia ASM1061) *» 37§
NCQ ~ AHCI FlI#d@HH

o 2x 8% M2 20 (M2_1 1 M2_2) » SZFF M Key 2571
2242/2260/2280 M.2 PCI Express 2Bk

(5% Gen3 x4 (32 Gb/s)) **

o 1x 8% M2 B (M2_3) » S7FF M Key 267
2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s FEHRA] M.2
PCI Express 153 (55 Gen3 x4 (32 Gb/s)) **

7 F Intel® Optane™ A
“ 4% PCle RAID
“ % NVMe SSD FIEE 04
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X299 Taichi CLX

0 « 1xCPU #Hl_EFEHl RAID
« 1xSPI'TPM il
o 1x IR LED f$%7 B2
« 2xRGBLED k&
* R SRR ) 12V/3A, 36W LED 4T 5%
o 2x A[ Sk LED #2H
* BT R A 5V/3A, 15W LED /T 5%
o 1xCPU AGEET (4 %1)
* CPU RUSBHEI ST HF R 1A (12W) THESHY CPU AU ©
o 1xCPU/KFENREED (4%1)  (CBEXEEEH])
* CPU/ IKEE N B 8 2A (24W) THERRY K KU
o SxHUFE/ KIEREEET (451)  CRRREXURHEIZER])
“HLFE 1 KR RS A i 2A (24W) THERRYIKG KU -
* CPU_FAN2/WP Fll CHA_FAN1~5/WP 8] LLE BhH& 3 1
B 4 SRR GTERA -
o 1x24 5t ATX HIREZC (BB RIREEL)
o 2x 8% 12V HIRIED (EEE AR
o 1x FTAERESHEED (15p S EEWET )
« 1x Thunderbolt AIC $2[1 (5 #1)
* Thunderbolt ™ AIC K] LIZSEFEIS H T PCle HUfHIE H
(1 CPU RIME) -
o 2xUSB 2.0 #ZH (3Z#F 4 1> USB 2.0 %l » SZ#5F ESD &)
« 1xUSB3.2Genl #l (3Z#f2 4> USB 3.2 Genl ¥ifi[1
5 ESD 1#4F)
o 1xBIEMRZER C USB 3.2 Gen2 #fH) (ASMedia ASM3142)
« 1xDr.Debug (WIXTE) > LED
o 1x FYRIZA > LED
o 1x EHEEH
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BIOS
TIRESF =

BT

BRIERG

TAMIE

2 x AMI UEFI Legal BIOS » B5% 155 GUI 3§
(1x £ BIOS #1 1 x %7 BIOS)

PR %17 UEFL FoR

ACPI 6.1 AR

7§ SMBIOS 3.0

CPU ~ DRAM ~ VPPM ~ VITM ~ PCH 1.0V *

VCCMPHY ~ VCCIO ~ VCCSA ~ CPUPLL ~ CLK VDD

R R 2 IS

RGN : CPU ~ CPU/ K3 ~ LS / KR AU
KUFFGSETT : CPU ~ CPU/ KR ~ HLFE 1 IR XU

FE NG (IREE CPU IR E B shiAEE s XUmEE ) -
CPU ~ CPU/ 7KZE ~ HLFE 1 KAz

U2 P EE PR - CPU ~ CPU/ KEE ~ LA 1 KE NG
FEFEWATE © 412V ~ 45V ~ +3.3V ~ CPU Vcore ~ DRAM ~
PCH 1.0V ~ VCCIO ~ VCCSA

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC~ CE
ErP/EuP S FF (FFEEF ErP/EuP HIHEIR)

< HRIEHH A E B T RIEA TR ¢ http://www.asrock.com

AONREEB AT —E NS - @5 R% BIOS & » A “HHEEWEA” » RKEH
B=TTHIN TR - EITAIREARNAZRGEATTEENE - BLEXRGHTA IR 7 38
HF o AT IXILLEERL S8 RSAIZEA o 2ol I B FAEIMTE AT BT 7 5



X299 Taichi CLX

1.3 B&inE
SR TR T B o (SBLAIBE RS LAY > Bl s
AU EH_ TS - B TR -

" W

Short Open
1EFR CMOS Bk£% FE#z - 1EFR CMOS
(CLRCMOS1) 2 Bk Frig - Bk

(BT HE26 1)

CLRCMOS1 e VFEER: CMOS FHIEHE - CMOS B EIE R A A E
EH  MIRYEE ~ B~ BEFRFILESE - EERIIEE AL S
NEVARE > HRATENL » T RIRSSEL - RSBk EE R
CLRCMOS1 FREHI 3 F) o LT CMOS JEHL FBlEknd - AR AaE &
TENIFERYL BIOS SEHTE1E R CMOS » N e B EA5E » HERAGHIT
&R CMOS H(E -

Q iikk CMOS #HI B H 5 FEk: CMOS BEAAHIFIHIDIRE
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1.4 HREIEZEREIFIZEDO

WREARIFIEE I TSR  TEFBRANTEZ XL EIFIE O L - F5BEEIEHEE]
XLELEHFIEE C_EF A0 ERE AKX NI

RS HR L
(9 ¥ PANEL1)
(MEE1TT> E224)

IR T A ET R A -
FEHURE AR
HERHNRGRE R
ST R B FEZE B
EATHNEIL T IEUET -

HDLED+

PWRBTN (fEiF#4H) :
Q EEEEIABRTEAR LA FEIREZ o (5] UE B (A F R e PR S 77 2 o

RESET (Z&E#4#) :
EEEIWIAERTENR LAY E B » ARTTENIEN] » ToEITIEH EHTEE) -
HEEHH EFTEZN I o

PLED (F#4HE LED) :
TEBEEIP FERTIEINE RIS AT o RS2 ERE(ERT » Il LED 2 © ZAALTE
81/83 FEARAXASET » I LED [N#F: o RLELLTE S4 BERRIRZS R (S5) B » It LED 48K °

HDLED (#&#%5) LED) :
HEEEIWIARRTENR_EAIRELLIGE) LED 5 AT o BEALIETEIEE S A KtEhT » I LED
FERE ©

BT THARIE YA T EITT A TS © HIE R B A R %A ~ B
0 LED ~ #E£155) LED #5747 ~ 75 ae <% o FEHLAERT AR E BEE LA RAAT -
ABREL I I RIEH I 7 B IERA TR ©
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FLIR LED FlI#7) 75 s il

(7 % SPK_PLED1)

(M1 HE21 1)

X299 Taichi CLX

SPEAKER E IS HLAE YR LED FIFLAE
W&WW 7 S A o
+5V

O[o0
1 ()

5. |
PLED+
PLED+

PLED-

ERAT ATA3 #201

(SATA3_0_1:

ME 1T H154)

(SATA3_2_3:

WE 1T FHie 1)
(SATA3_4.5:

WEL1T 17 1)

(SATA3_6_7:

WE 1T 18 1)

(SATA3_A1_A2:

WEL1T E191)

i

J =

1 =

1 (=
7 [ [ [ i

SATA3_6 SATA3_4 SATA3_2 SATA3_0

=
Ir

SATA3_A1
I—]
[r )|

XN SATA3 B3 H5
55 6.0 Gb/s R L
AN F R &R
SATA HELs -

* e/ MER| FAE] >
545 Intel® X299 SATA 31
(SATA3_0~7) I TAI5] &
B o

* AN M2_3 # SATA #I
M.2 &% i » SATA3 7
AL -

SATA3_A2 SATA3_ 7 SATA3_5 SATA3_3 SATA3_1

USB 2.0 #0#
(9- ¥ USB3_4)

WE 1T &30 4)

(
(9- % USB5_6)
(

WE 1T & 291)

USB_PWR
P-

PR L 2 B -
/- USB 2.0 BEHIATLL
STRER AT ©
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USB 3.2 Gen1 i
(19 1 USB3_5_6)
(1T 14 1)

Dummy IntA_PA_D+
IntA_PB_D+ IntA_PA_D-
IntA_PB_D- GND

GND. IntA_PA_SSTX+

IntA_PB_SSTX+ IntA_PA_SSTX-

IntA_PB_SSTX- GND

GND IntA_PA_SSRX+
IntA_PB_SSRX+ IntA_PA_SSRX-
IntA_PB_SSRX- busp

Vbus.

UM EH—A B2 -
1. USB 3.2 Genl #fiH
AT AR o

AR 2R C USB 3.2
Gen2 #ZHH
(20 %1 USB32_TC1)
(MEL1TT 13 D)

USB Type-C Cable

129 =0l o = R 1T
Z7 C USB 3.2 Gen2
B - WA TR
USB 3.2 Gen2 LIS
B USB 3.2 Gen2 B[]

AR &k
(9 #F HD_AUDIO1)
(MLE 171 536 1)

AR 0 F A FIN LRG0 A 2R 4

GND
PRESENCE#
MIC_RET

OUT_RET

SN R Ea=r i
EREIRTE SR

Q L [&iE ECCFFHELLIEN - (BHFE_EATEHROEL AT HF HDA A REIE R LI(F

2. WIRLEER AC97 EMTEINT » G LL T B B2 AT R & AR <
A. ¥ Mic_IN (MIC) ##F| MIC2_L »
B. 1% Audio_R (RIN) £#%] OUT2_R » 1% Audio_L (LIN) 1%#%] OUT2_L °
C. [4#1h5i (GND) 1EH2 1A (GND) °
D. MIC_RET #ll OUT_RET HH &g e AEIR © A F24 10T AC'97 EHNEIR

EEEA] -

E. ZE I 5w » 16#5E) Realtek £EHIETIR_LHT “FrontMic™ (FTZ M) AT F »
% “Recording Volume” (REEH) °



HUAEKFE R R
(4 5 CHA_FAN1/WP)
(WE1TT> 1)

(4 5T CHA_FAN2/WP)
(ME1TT> E251)

4 %1 CHA_FAN3/WP)
WE 1T H27 1)
4 %1 CHA_FAN4/WP)
WE 1T E281)
4 %1 CHA_FANS5/WP)

)

(
(
(
(
(
(1T F3ah

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

(SRS

12 34

X299 Taichi CLX

PEEMCER I 5 4 4 %
IKESHFENEEED -
USRI ELE S 3 51
WFEKE NG BEE
R 1-3 -

CPU R G
(4 ¥F CPU_FAN1)
(1T F1o4)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

1.2 3 4

It F MR 4 £ CPU
N (BERE) #O -
AN IEFT EE S 3 51
CPU NG I B EER
ZIEH 1-3 ©

CPU KRG FAN_SPEED_CONTROL MR 4 F17Ki5
(4 5 CPU_FAN2/WP) o vorrsee | RS » QU E
(MF 1T HF124) JERE 3 5F CPU K%
— U+ R
TR 1-3 ©
ATX HJRBEM BLEMTER L 24 1 ATX
(24 ¥t ATXPWR1) FERRZC o BHA 20 5t

(BT FH91)

ATX HLIF > 3R 1
FIEHR 13 HREET -
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ATX 12V HLFHZ 8 5

(8 1 ATX12V1) Uy
(MLE1TT > 5Hah) 4DUUD1
(8 % ATX12V2)

(MBI 53 4)

MR A 8 £
ATX 12V HLJEEEO ©
FLHH 4 £ ATX LR
AT 1 RS 5
e -

*EE  ETREEN
HEZ AT CPU, i
B+, TEI& PCle
RRLEER IO,

SPI_DQ3

SPI TPM #2/H0 w33V
ummy
(13 %1 SPI_TPM_J1) Kspi_mosi
(B 1T HE201) T;r;Mij
OlOIO[O[O[O]O
{ @)[e)[e)[e][e](e)
| SLLTPMJES#
GND
RSMRST#

SPI_MISO
SPI_CSO
SPI_DQ2

BRI EF SPI Trusted Platform
Module ({F{EFETEL
TPM) R4 > A LI 7
A IR~ SRS -
TPM 25t th AT LU B S o) 26
B2 (R EF B DR
FHTEEE o

Thunderbolt AIC #£[1
(5- % TB1) 1

(ME 1T HE35D)

1EFIF GPIO £ Thunderbolt ™
T RF (AIC) IR EE T -
* Thunderbolt ™ AIC £ 1] L)
ZHEIEIR T PCle WIEIEH
(0 CPU RIUMIE) o AF
LT 48 JHER CPU > 5
KL HEE PCIEL ~ 2~ 385 /1 »
A B2 2 44 3B CPU »
BB FLLEE PCIEL ~ 2~ 3
5o
B2 A 28 SSEHY CPU »
1H 4 RZHETE PCIEL ~ 2
3o



RGB LED #£]

(4 ¥t RGB_HEADERI) 12V G R B
(ME 1T E324)
(4%t RGB_HEADER2)
(ME 1T Es)

X299 Taichi CLX

X RGB #HH T 1242 RGB
LED ZEH £k » Ak ks
AT LED AT AR5

i£E: RGBLED &% AME
MR, BN, KHESIRIT,
*IESEE 45 U1 [ XS
HEIE o

A T4k LED #E 1
(3 ¥ ADDR_LEDI) GND
(1T F314) voueeR

(3 4 ADDR_LED2)
(ME1TT FHs5)

XN AT Sk LED B2 A T
PEER] S LED fERK 2 o
AIEF PRI LED £T3%
R -

FE BAERMAERE
A4 LED &, FWSHRER

B 46 TUT BB
S -
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CPU £z LFE#l RAID 1 #1508 CPU | Intel® FEHL
(4- #f VROC1) GND RAID 1 CPU PCIE |t NVME/
(ME 17T E334) +ovsB | AHCI RAID °

VROC RAID KEY

T Intel VROC 7 » A = TR ARIFHRIF -

BEMETH  EHVR

. {XHEE (L RAID)

. . LED&#
JERC] THEE
= . BEHTE
« Intel Fultondale NVMe SSD F¢J RAID 0 =% 5
. . HEESKU IRt
e VROCSTANMOD 8 ke

« RAIDO~1~10

Premi VROCPREMMOD =
remim . FiE SKU DIBE

« RAIDS5

. RAID5BAFLAL
1SS VROCISSDMOD BALLIAE

* 37 Intel SSD °
*H X VROC HII¥1E » 1551 Intel RAETIEE ©



X299 Taichi CLX

1.5 HHEF K

FEEMACE 3 MERETTR « IR - EEEER CMOS #H - R F
PRETTIE / RARE ~ EERGEGER CMOS {8 °

R TR FEIFZ L e P
(PWRBTN) FITF 1 RIARY -
(E 171 F231)

EHEH e o HERH VAP
(RSTBTN) ‘ HERY -
(WH 1T 5524 1) e _°
HFR CMOS #2411 e _o &b cMOs L e ivr
(CLRCBTN1) . FHRETERR CMOS {8 ©
(BREHAT - H14 ) ° o

ﬁ RETEXR T ENHH T BT » A REEFIILDIEE
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A ER~miT

A= HIIRR

FARRER AR TR MG R HEE L B SJ/T 11364-2006 THLTF
(EEF SIF RPEHITREER Y BFE R TAR R » #E LU & 188
R ERNE A EY BT RN EUR A SN B ZE AR T PR RS R G B
WG ~ W3 ™ IR ERHARR o (K _ESALE - SR A 52 ERI R AR
FELE—Z R o B—R 28T R G2 MR E AR - Bk el A E R
PR AR 10 4 -

10

FEREVRB TR BRR ZEIRN

AR T BRI SR E R A YR BOT R AR R R - E SR %

5 o
TR HEVMRSTE
i (Pb) | 6 (CA) K (Hg)| /BT (Cr(VD)| % IR (PBB)% . — %k (PBDE
EIE B b
payan | X | O | © o o o
IR =
mopest | X | O | O 0 0 o

0 : ZZ A BHEVFEZES AT E BRI & 2I91E SJ/T 11363-2006 SRAERE
FIREZORLIT -
X : R EEVREDAEZB A TR R i & B S)/T 11363-2006 FriE
PUEHIFREEOK - SRZER AT G R EERE  2002/95/EC HIRLYE ©

B PR ZIMR R IR » RIRERER SR -




X299 Taichi CLX

1 &
JRGHHA S E #EEE X299 Taichi CLX BT » A TR FEFE 2L G Sl U0 »

BB NMETEN AT SEE ML o A7 SLERI %G T AT BRI B S 3RE - B2 S
HeB L it R R ARG o

WA AFFEER » Al B HEEHERLETHHG ERTIRAE » T INEH] o 5 77 HER
FHIRAERARTIC TS 17 - 75 L H PRSI A BRI FH R B € B o 15t ALY
TEZESEAL L FRATHY VGA £ J CPU SHRF # o ZEEHEGE hitp://www.asrock.com °

Q HIFS LIS e BIOS BRAEFTRE G AT » BT LIS BANE BT - R A1 TEA] »

1.1 EERE

o #EEE X299 Taichi CLX £ (ATX R~F)
o FEEL X299 Taichi CLX Pl 7245 fERg
o FEEE X299 Taichi CLX B LHE
o 1xFEZESLI_HB Bridge 2S F ()
o 1x ¥EZE WiFi 2.4/5 GHz A5 (GEM)
o 1x LG GER)
« 4xSerial ATA (SATA) EEHER (GEH)
o 3x R GEAR M2 HEE) GEMA)
o 3xHAFE GEAR M2 HEE) GEMA)
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CPU

FCiE RS

o ATX R~F
. 8/gtk PCB
o 20z Hi# PCB

o 1% LGA 2066 LM Intel® Core™ X A3 EEEREE A7
(Cascade Lake-X, Skylake X Refresh and Skylake X)

» Digi Power design

o 13 BIFIEAEE

o 1% Intel® Turbo Boost Max FZfiif 3.0

o ZEHEEE Hyper BCLK 5|2 111

o Intel® X299

. VUsEiE DDR4 ZC 1B

« 8xDDR4 DIMM ffili

« 7% DDR4 4200+(0C)*/4133(0C)/4000(0C)/3866 (OC)/
3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3200(0C)/2933 (OC)/2800
(0C)/2666/2400/2133 FE ECC ~ HEHZHRC IR

* SRR B LR R AR W] RE AR R P B A AN T A A [A]

*INFHE LG - FERREE L LIRS R -

(http://www.asrock.com/)

o BRRHRHMELIEHEA R ¢ 256GB

« 1% Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

o 15p R EHSIHE



X299 Taichi CLX

HETC IR

iy

p=i1ity
-

o 4x PCI Express 3.0 x16 ffifl§ *
* ErEHE 48 1BIERY CPU » PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE5 #4 LA
x16/x8/x16/x8 HTHEHAT °
ANSRTE M2_1 8% M2_2 _E 228 M.2 PCI Express 15#H » PCIE2
IR AR By x4 B o
JNSRTE M2_1 Fll M2_2 _F 2285 M.2 PCI Express 1541 » &5 H
PCIE2 ©
* ErEHE 44 1B3IER) CPU » PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE5 #4 LA
x16/x4/x16/x8 HEEEAT ©
ANSRTE M2_1 224 M.2 PCI Express 154 » 1§52 PCIE2 °
* ErEHE 28 16BIE R CPU » PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIES5 #4 LA
x16/x4/x8/x0 HIHEHAT -
ANSRTE M2_1 _E224E M.2 PCI Express 154 » 55 PCIE2 °
* PR NVMe SSD 1 B B

« 1x PCI Express 3.0 x1 ffi{#

« %1% AMD 3-Way CrossFireX™ Jz CrossFireX ™**

« 4% NVIDIA® 3-Way SLI™ Jz SLI™**
o (B 48 (5B 44 {65EIERN) CPU & 3-Way CrossFireX ™ #l]
3-Way SLI™ ©

o 1xZEH M.2 i (Key E) » 55 WiFi-802.11ax f&#H

(fE2E 10 k) -
« VGA PCle flif§ £ 15p F5EHE 2418 (PCIE1 #2 PCIE3)

« 7.1 CHHD Fill& AR (Realtek ALC1220 F A
#) WheE
. EPEEDEEASCE
o SCIRZEMRGE (ZEERE)
o 4% Purity Sound™ 4 KH R
- Nichicon Fine Gold ;&5 & 2R B4
- 120dB SNR DAC R =B A #F
- 3 P R AR AR BE R
NE5532 Premium Headset Amplifier (37858 =i A3
600 Ohm [ Hf )
- il A
- ELERR
- PCB [T
- Tl H R AIBE TR

f

i
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o ERE/GERNVEEREIL PCB F
- EEOEEL
- 15p R IR G A B

« 1% DTS Connect

LAN 1 x 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s (Dragon
RTL8125AG):
« Z$% Dragon 2.5G LAN ##
- AR BRI R
- EAE RS AL U
- B AR O AR T R
- EEEEER ~ IR R AN SR A Y B L TR AR E
- (I B R T B S NE 12216
o SCIRAEREIARE
o SCIRER FRERE
o S#¥ 802.3az EEE fiiRE £ XHEHE
« 1% PXE
1 x Intel Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s (1 x Intel® I219V) *
o SCIRAEREIARE
o SCIRER FRERE
o S#¥ 802.3az EEE fiiRE £ XHEHE
« 1% PXE

HEHR LAN « Intel 802.11ax WiFi f&f
« 7% IEEE 802.11a/b/g/n/ax
o ZIREENE (2.4/5 GHz)
o STPEESE 2.4Gbps BY SR IR E A
o 2REREIE 2 (fHi2) x2 () DR
« S7$E Bluetooth 5.0 + a3 EUR Al 11
« F1% MU-MIMO
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TR 1O o 2 x RHHEHR
o 1x Ot SPDIF fify B
o 2x USB 2.0 EEHR (IREFERE
« 1xUSB 3.2 Gen2x2 Type-C ;@ﬁiﬁ 20 Gb/s)
(ASMedia ASM3242) ( SZPREFEE (it
* USB3_3_4 JHIEFRZZ 7 Ultra USB EEXJ?!?
* USB3_3_4 JHIEFR % ACPI MAFETRE -
o« 4xUSB 3.2 Genl :# R (ZIRFFERE)
« 2xRJ-45 LAN ;#JZHR » & LED (ACT/LINK LED &
SPEED LED)
« 1x{Ekk CMOS 1%
o HD HfddEFL « HEWR/ RE /EF / SRESEA /
HIEMIV\ / 2850 Jl (< s afdEfL)

REFAEE + 8xSATA3 6.0 Gb/s 25H 3% RAID (RAIDO ~ RAID 1~
RAID 5 ~ RAID 10 ~ Intel S EETFHT 17 B2 Intel £712%
FCERGT) ~ NCQ ~ AHCI Je 2l *
* 34 M2_3 By SATA FAMUAG M2 SEE G » i eris

SATA3_7 °
« ASMedia ASM1061 f1') 2 #Hl SATA3 6.0 Gb/s S 4& NCQ ~
AHCI BBl

o 2x Ultra M.2 /8 (M2_1 B2 M2_2) » 5788 M Key %
2242/2260/2280 M.2 PCI Express T (5% AJ3E Gen3 x4
(32 Gb/s)) **

o 1x Ultra M.2 fiFE (M2_3) » %$& M Key
2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s f5#H 82 M.2 PCI
Express 1540 (/5 AJ 3 Gen3 x4 (32 Gb/s)) FHAU **

712 Intel® Optane™ $77if
% §% PCle RAID
> 4% NVMe SSD 1E B RGHE
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OH

« 1x Virtual RAID On CPU HE$t
« 1xSPITPM HEdt
« 1x &R LED Kl \HESt
« 2xRGB LED #Edf
* HEE RIS PR 12V/3A 0 36W LED {5)E
o 2x AJ5E4E LED HEgf
* HEE B S PR 5V/3A 0 15W LED [R)E
« 1x CPU Jil/F#%5H (4-pin)
* CPU R #2BE BB &) 1A (12W) U IZRHY CPU AU e
o 1xCPU /7K ENFH G I (4-pin) (FTEERYEUGHE
I
* CPU /7K B G 28 S 10 A 1h 2A (24W) R DIZE R
KSR
o Sx RIS B BTG IEEE (4-pin) CRERAYJFEE
P4
* R K B R B S P A = 2A (24W) R TIZE)
KSR
* A1 5R 3-pin BX 4-pin FURE A » 7] B &) CPU_FAN2/
WP f{l CHA_FAN1~5/WP °
o 1x24pin ATX BIREIE (S5 EEIREHE)
o 2x8pin 12V EFEER (% EFEER)
o 1x ATAMR SR (15 1 S EEFEETH )
« 1 x Thunderbolt AIC $#5H (5-pin)
* Thunderbolt ™ AIC RZEESZHERY PCle flilY (i CPU KHAY
ME ) °
o 2xUSB2.0 HEBT (374% 4 {f USB 2.0 HEHR) (ZIREFE
Ri#)
« 1xUSB3.2Genl #i#f (374% 2 Il USB 3.2 Genl HfiHR )
(ZRardERE)
o 1x BN C 485 USB 3.2 Gen2 #EEt (ASMedia ASM3142)
+ 1xDr. Debug * & LED
o 1x @RI » & LED
o 1x EHRHEH



X299 Taichi CLX

BIOS JIRE « 2x AMI UEFI Legal BIOS * EL{fi% B35 5 GUI 1&
(1 x % BIOS and 1 x {# il BIOS)
o THERZAMD UEFL £l
« ACPI 6.1 FFE MRS B EhRAR
« 4% SMBIOS 3.0
« CPU ~ DRAM ~ VPPM ~ VTTM ~ PCH 1.0V -
VCCMPHY ~ VCCIO ~ VCCSA ~ CPUPLL ~ CLK VDD

L EHRTE
heE o EEEE : CPU ~ CPU / /KIHEDM ~ #85% / /KIm B R
i o FUREEEF © CPU ~ CPU/ AIAENR ~ B / KA BN
JEU

o FREEVE (R CPU IR B )i bl il /3 )
CPU ~ CPU / KB ~ B / K B S

o BEURZ EHEER 0 CPU ~ CPU / KIS ER ~ HER 1 K
EHilES

o BEEEEFE : +12V ~ 45V ~ +3.3V ~ CPU Vcore » DRAM ~
PCH 1.0V ~ VCCIO ~ VCCSA

VEZEZRM o Microsoft®” Windows® 10 64-bit

it . FCC~ CE
« ErP/EuP ready (ZHELfifi ErP/EuP ready ZEIF{LIERS)

* ARG E AR a5 L FARIAER, © http://www.asrock.com

FEB W AR - SR REEE AL RS A - B e % REE BIOS FHHIRRTE ~ R
B HIEBARE B 137 I R A B TR - REAAPTRE G/ BRI E 1 » 3
BRI REEERGE - EIERTT AISEIEIbE R - HFE5
FIEESARE R FTREREM T A H ©
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1.3 BkiRE%E
[E TS RER E R T o EBURIEETES I LI - kil TRy o
EREYSIEEEI o ke TRRL -

W W

Short Open

5k CMOS Bk JEEE © EFR CMOS

(CLRCMOSI1) 2 pin B REEL : TEY
(GEzME1H

A% 26)

&R FIIF CLRCMOS1 EF% CMOS FRJE R o CMOS HRIE BVE &%
EE - MRS ~ HHA - B BRI E 2L o HEER EL
AR EORTERLREE » 5 CRAEAEASEIR Rk T E IR - AR B RS
CLRCMOS1 S HIIFIREHY) 3 ) o FEZEED » BLTEIERR CMOS 2 HL T Bk
o FHIEFTEFH BIOS HATENER:R CMOS » LB EFTRE A » ik
3T IE T CMOS B ERITRAM -

Q 1E I CMOS 1ZHHHER BLE I CMOS BARTHIFIRIIRE



X299 Taichi CLX

1.4 PREHEET h 258

WRHER REETEETRBR © rE ARG E e G L st R AR B L o fFBIRIEETE
HEdt R L o RS ERBOR A MERZ AR -

AREIRES AETRIE LU T RIS RS
(9-pin PANEL1) kR AT
(GE2HFE1H AR R AR RE
fwiE 22) FEEHE T RS
) e AIFH R
HDLED+ Eg\ﬁ‘l.ﬂﬁﬂ °

PURBIN ( & ih#edz) :

BB AT _ERTFEIREZAT o 15T ZE (AR A AR A i AR 77 2 @
RESET ( £ #4=) °

BEEPARAT IR LAY B ZHT - RS B AL ST I EATRLE) » # T ERR
FZHEI AT ERTRIBY RN ©

PLED ( k%% & LED) :

AR RGRATER LRI IR T © RACIETEE(FRF » I LED @72t © Rt

HENA S1/S3 FEHRARRENF » LED Ertlpar o SN S4 FEARARAESURARE (S5) BF »
LED E/8W °

HDLED (AT g%+ LED) :
BEEE R AR ARG ) LED © BEREIETE-E VKR A BRI - LED @75EE ©

BHARHTHTENR KA & B T E © AT+ 22 AR ~ ERAZH ~
LED ~ [5658) LED ~ Wi\ R E At 5 EHEA - #%f&&ﬁ/]@ﬁiﬁ%@é&fﬁk?ﬁfﬁ? o
AR E (it B S I EF IEFETATT -
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B LED KM\ HEEt
(7-pin SPK_PLED1)

(FE2HHE1H
e 21)

SPEAKER

DUMMY

DUMMY
v |

PLED+

PLED+
PLED-

o
|

S HAL A LED o
I BRI RS -

Serial ATA3 $25H
(SATA3_0_1:
21 H
Rk 15)
(SATA3_2_3:
HERE1H
Rk 16)
(SATA3_4.5 ¢
HERE1H
Rk 17)
(SATA3_6_7:
HERE1H
Rk 18)
(SATA3_A1_A2:
HERE1H

f—] ——1 I——1 (——1

SATA3_6 SATA3_4 SATA3_2 SATA3 0

SATA3_A1
1

J [r |
SATA3_A2 SATA3 7 SATA3_ 5 SATA3_3 SATA3_1

d r

4 [r

]

iE 4 SATA3 HETEES
LB EEFLEEN
SATA ERHER » Femin]
i 6.0 Gb/s B RMEHRZR o
* EELER RN
BRIBRIERE > 35 Intel®
X299 SATA ;HIZEIER
(SATA3_0~7) {E R BRI
HEEHH o

* 7 M2_3 Fy SATA %07
M2 B - g
1% FH SATA3_7 °

% 19)
USB 2.0 #E8t uss_PWR A FER S AR

(9-pin USB3_4)
GF2HEE1H -

ik 30)

(9-pin USB5_6)
GF2HEE1H -

ik 29)

gt o % USB 2.0 HEEt
BT S B (R



USB 3.2 Genl #ESt 0 =1C a1 At - 1wt B 757/ 5
(19-pin USB3_5_6) e OO . ML USB3.2Genl HEEHE
GEZ2RHE1H - oo some IO en s ]S AR A {EE R o
e 14) T < iy
IntA_PB_SSRX- busA
Vbus
AT C 487 USB 3.2 AEHREE —(H
Gen2 Bt § E AT C #8741 USB 3.2

(20-pin USB32_TC1)
(GEZRF 1 H -

Gen2 HESt o HLHEST AR
SH$Z USB 3.2 Gen2 184 »

e 13) LIFRHEEEIMY USB 3.2
USBType-CCable  Gen2 jEJEIE o
AT S A EEST OND - encer APEEE A

(9-pin HD_AUDIO1)
(FEzME1H
A% 36)

L0

OUT_RET

A. ¥ Mic_IN (MIC) {##% MIC2_L °
B. % Audio_R (RIN) i###% OUT2_R H¥ Audio_L (LIN) J###% OUT2_L °
C. %4l (GND) :# £ E #H (GND) °
D. MIC_RET J OUT_RET {£{# HD EREREEH o 177 ZE1E AC97 EaflER L

B o

CE R E -

- AR B AR SR S E S N AT AR (Jack Sensing) » {EA7% ERYETHRAR VAL IR
HDA f REIEEESF o FEHA T MR T M LERH -
. EIEGE AC'7 EARIEINR » FA AR Ll T PR R B & AR et

E. # BB RTAIZ 70/, + FERT{E Realtek FEREINTHHYT FrontMic) FEiHEE

[EREER) -

X299 Taichi CLX
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B3R/ K e B U

L

(4-pin CHA_FAN1/WP)
(GF2HEE1H -

A 11)

(4-pin CHA_FAN2/WP)
(FE2RE1H
5k 25)

(4-pin CHA_FAN3/WP)
GF2HEE1H -

Tk 27)

(4-pin CHA_FAN4/WP)
GF2HEE1H -

Rk 28)

(4-pin CHA_FAN5/WP)
GF2HEE1H »

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

BNow s

12 34

R BEMRAC % TL0H 4-Pin
7}< R H%&Bﬁ o
TG EEEE 3-Pin

7%% BRI 0 GEEEE
Pin1-3 °

Ak 34)
CPU EL%E‘EE FAN_SPEED_CONTROL ztjzfg%ﬂj@a{ﬁ 4-Pin CPU

(4 pin CPU_FANT1)
uﬁ = %‘ij 1 E ’
HAE 10)

CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

1.2 3 4

Wfﬁ (FRE B ) HH
JEGHESHEE 3-Pin CPU
FU% s FETEZE Pin1-3 ©

CPU /7K B T
B
(4-pin CPU_FAN2/WP)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

I BEMEC i 4-Pin
JK¥%5 CPU JB R 258 ©
FEE 28R 3-Pin CPU

(FEz2HE1H - —— KGES  FEEE
HRaE 12) Pin1-3 °
ATX B EGE AL REHEL i —4H 24-pin

(24-pin ATXPWRI)
(FAZHFE1H
sk 9)

ATX BIRFEIH o FH
{3 20-pin ATX ZEIH
HEFERS > FEIfA Pin 1 B
Pin 13 °




X299 Taichi CLX

ATX 12V FEIREEE

- E WM i R AE 8-pin

(8-pin ATX12V1) 8%%8 ATX 12V EJ5HH -
GE2HEE1H » s 1 HEFHA 4—pir1 ATX EiE

i 4) HLIERS » 3 A Pin 1 K
(8-pin ATX12V2) Pin5 °
o CEE  REEE:

CPU HYERHR - ﬁﬁéF

R N RER

{5 PCle Ea(lﬁ%iéﬁ)\ﬁt

R o
SPI TPM HEST et I 2R % SPT 2 HE - 5 A
(13-pin SPL_TPM_J1) o o, (TPM) #7 » ATHEREETE 4208 ~

(FE2HE1E ?<|S;gM e BTG ERERERILE o
%% 20) SOOI TPM FAtthemm{lfdig 4 2 -
QIOIQIQIQIO) (FEE L B D EE S
G|N§PI TPM_CS# E%Ii
SPI_DQ2
Thunderbolt AIC 58 FE5IA GPIO MRS
(5-pin TB1) Thunderbolt ™ {1/ E+ (AIC)
(H2MH1E 1 B I 525 -

W 35) * Thunderbolt ™ AIC K& 4ER

SRR PCle il (¥ CPU
FERITIAE ) o ANSRIEZZEE 48 {5
JHER) CPU » GBS/ R 4E
Z PCIE1 ~2~38(5°
ANSRIEZZEE a4 {GEEIEN CPU »
A RS PCIEL ~ 2
3850

AN ABZEE 28 {GRHIERY CPU »
A RS PCIEL ~ 2
3o

221



222

RGB LED #Egf |

(4-pin RGB_HEADER1) 12VG R B
(GF2HEE1H -

e 32)

(4-pin RGB_HEADER2)
(GF2HEE1H -

iE M {E RGB HEETHI Y EEE RGB
LED ZEFRAR » ATHE(H A & %
78 LED TRRASUR -

Bk Y)LISEIR ST 2
RGB LED f&# » 7 RIS T 68
R -

ok s) * BAR SRR RUGEMIEREA -
EBRHE 45 HE -
ATEHE LED Bt ; SEWE AT Hk LED HESt AR
(3-pin ADDR_LED1) ) SEEEFIE R LED ZERAR »
(FHEBMFEL1HE AT {212 2 18 LED FRPH
HRaE 31) e

(3-pin ADDR_LED2)
(FE2RE1H
e 5)

B ) LISERTT 10 2
AIFELE LED #17 » A RIS
FIREIRIE o

* BN ETEPES YA EA -
H2EE 46 H -



X299 Taichi CLX

Virtual RAID On CPU 1 L HZHEST IR Intel® Virtual RAID
HEst GND on CPU f NVME/AHCI RAID
(4-pin VROC1) +3VSBGND on CPU PCIE °

(FE2HB1H > VROC RAID KEY
fimak 33)

A Intel VROC itk » A =R ERL -

>
I
2
. (EFREE (% RAID) &%
. LED EHH
& N
L . BEIRYIE

« RAID 0 37#% Intel Fultondale NVMe SSD

8 SKU ik

Y VROCSTANMOD
PRIEHR « RAIDO1~10

=i VROCPREMMOD .
FAR - VROCPREMMOD sty sicu s

« RAIDS5

o RAID 5 Write Hole Closure
1SS VROCISSDMOD

* {E374% Intel SSD ©
* INFE VROC E—FRGHMHE R » 352/ Intel BFHE HEM °

223



1.5 FEAIGHR

Ert s = (HEEAGRE - ARG - ERH RiE kR CMOS Hidt - T
(SR & AR BAPAAM ~ EIRCAHENETR CMOS (4 -

R TR AR
(PWRBTN) AUHBHRLBAEARHE -
(GEZHEE1H -

5 23)

EGidis P HA TR E
(RSTBTN) . TR B R o

GE2EE1H » o o
AR 24 )

i#il& CMOS £ « e #1% CMOS HeAh T

(CLRCBTNT1) () {3 A & RSB R CMOS
(gjﬁgg’;élaﬁﬁgﬁ 4 E ’ [J [ ] {E o

A% 14)

ﬁ WETIREMER TERF BRSNS » 11 T FEIR(EIE RS HEREF A & (FH

224



X299 Taichi CLX

Spesifikasi

Platform

CPU

Chipset

Memori

+ Bentuk dan Ukuran ATX
« PCB 8 Lapis
+ PCB Tembaga 20z

« Mendukung Jajaran Prosesor Intel® Core™ X-Series untuk
Soket LGA 2066 (Cascade Lake-X, Skylake X Refresh and
Skylake X)

+ Desain Digi Power

+ Desain 13 Fase Daya

+ Mendukung Teknologi Intel® Turbo Boost Max 3.0

+ Mendukung Mesin ASRock Hyper BCLK IIT

. Intel® X299

+ Teknologi Memori DDR4 Empat Kanal

+ 8x Slot DIMM DDR4

- Mendukung DDR4 4200+(OC)*/4133(0C)/4000(0C)/3866
(0C)/3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3200(0C)/2933(0C)/
2800 (OC)/2666/2400/2133 non-ECC, memori tanpa bufer

* Frekuensi memori maksimum yang didukung dapat bervariasi

berdasarkan jenis prosesor.

* Lihat Daftar Dukungan Memori di situs web ASRock untuk

informasi selengkapnya. (http://www.asrock.com/)

» Kapasitas maksimum memori sistem: 256GB

+ Mendukung Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

+ 15u Bidang Kontak Berwarna Emas di Slot DIMM
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Slot
Ekspansi

Audio

+ 4x Slot PCI Express 3.0 x16*
* Jika Anda memasang CPU 48 jalur, maka PCIE1/PCIE2/PCIE3/
PCIES5 akan berjalan pada x16/x8/x16/x8.
Jika Anda memasang modul PCI Express M.2 pada M2_1 atau
M2_2, PCIE2 akan turun ke mode x4.
Jika Anda memasang modul PCI Express M.2 pada M2_1 atau
M2_2, PCIE2 akan dinonaktifkan.
* Jika Anda memasang CPU 44 jalur, maka PCIE1/PCIE2/PCIE3/
PCIES5 akan berjalan pada x16/x4/x16/x8.
Jika Anda memasang modul PCI Express M.2 pada M2_1, PCIE2
akan dinonaktifkan.
* Jika Anda memasang CPU 28 jalur, maka PCIE1/PCIE2/PCIE3/
PCIES5 akan berjalan pada x16/x4/x8/x0.
Jika Anda memasang modul PCI Express M.2 pada M2_1, PCIE2
akan dinonaktifkan.
* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot

+ 1x Slot PCI Express 3.0 x1

+ Mendukung AMD 3-Way CrossFireX"" dan CrossFireX""**

+ Mendukung NVIDIA® 3-Way SLI"™ dan SLI™
** 3_Way CrossFireX™ dan 3-Way SLI™ hanya didukung oleh
CPU 48 jalur atau 44 jalur.

+ 1x Soket M.2 Vertikal (tombol E) dengan paket modul WiFi-

802.11ax (di bagian belakang 1/0)
+ 15p Bidang Kontak berwarna Emas di Slot VGA PCle (PCIE1
dan PCIE3)

+ Audio HD 7.1 CH dengan Perlindungan Konten (Realtek
ALC1220 Audio Codec)

+ Mendukung Audio Blu-ray Premium

+ Mendukung Perlindungan Lonjakan Arus (ASRock Full Spike
Protection)

« Mendukung Purity Sound™ 4
- Nichicon Fine Gold Series Audio Caps
- 120dB SNR DAC dengan Amplifier Diferensial
- Amplifier Headset Premium NE5532 untuk Panel Depan

Konektor Audio (Mendukung headset hngga 600 Ohm)

- Daya Masuk Kuat
- Teknologi Direct Drive
- Pelindung Terisolasi PCB
- Sensor Impendansi pada port Output Belakang
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+ - Lapisan PCB Individual untuk Saluran Audio Ka/Ki
- Soket Audio Emas
- Konektor Audio Emas 15

+ Mendukung DTS Connect

LAN 1 x LAN 2.5 Gigabit 10/100/1000/2500 Mb/s (Dragon
RTL8125AG):
+ Mendukung Perangkat Lunak LAN Dragon 2.5G
- Kontrol Bandwidth Penyesuaian Otomatis Pintar
- UI Visual Praktis
- Statistik Penggunaan Jaringan Visual
- Pengaturan Default Optimal untuk Game, Browser,
dan Mode Streaming
- Kontrol Prioritas Kustom Pengguna
+ Mendukung Wake-On-LAN
+ Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD
+ Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi
+ Mendukung PXE
1 x LAN Intel Gigabit 10/100/1000 Mb/s (1 x Intel® I219V):
+ Mendukung Wake-On-LAN
+ Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD
+ Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi
+ Mendukung PXE

LAN + Intel® 802.11ax WiFi Modul
Nirkabel + Mendukung IEEE 802.11a/b/g/n/ax
+ Mendukung Dual-Band (2.4/5 GHz)
+ Mendukung Sambungan nirkabel berkecepatan tinggi hingga
2,4Gbps
+ 2 antena untuk mendukung teknologi ragam industri
2 (Transmisi) x 2 (Terima)
+ Mendukung Bluetooth 5.0 + Kecepatan tinggi kelas II
+ Mendukung MU-MIMO
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1/0 Panel .
Belakang .

2 x Port Antena

1 x Port SPDIF Out Optik

2 x Port USB 2.0 (Mendukung Perlindungan dari ESD)
1 x USB 3.2 Gen2x2 Port Tipe C (20 Gb/s)

(ASMedia ASM3242) (Mendukung Perlindungan ESD)

* Daya USB Ultra didukung pada port USB3_3_4.
* Fungsi pengaktifan ACPI tidak didukung pada port USB3_3_4.

Penyimpanan -

4 x Port USB 3.2 Genl (Mendukung Perlindungan dari ESD)
2 x Port LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)

1 x Tombol Clear CMOS

Soket Audio HD: Speaker Belakang / Tengah / Bass / Saluran
masuk / Speaker Depan / Mikrofon (Soket Audio Berwarna

Emas)

8 x Konektor SATA3 6,0 Gb/s, mendukung RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology
17, dan Intel Smart Response Technology), NCQ, AHCI, dan
Hot Plug*

* Jika M2_3 digunakan oleh perangkat SATA tipe M.2, maka
SATA3_7 akan dinonaktifkan.

2 x Konektor SATA3 6,0 Gb/s dari ASMedia ASM1061,
mendukung NCQ, AHCI, dan Hot Plug

2 x Soket Ultra M.2 (M2_1 dan M2_2), mendukung jenis
modul 2242/2260/2280 M.2 PCI Express hingga Gen3 x4
(32 Gb/s)**

1 Soket Ultra M.2 (M2_3), mendukung modul M Key tipe
2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6,0 Gb/s dan modul M.2
PCI Express hingga Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Mendukung Teknologi Intel” Optane™
** Mendukung PCle RAID
** Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
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Konektor + 1x RAID Virtual pada Header CPU
+ 1x Header SPI TPM
+ 1 x Header LED Daya dan Speaker
+ 2xHeader LED RGB
* Mendukung total Strip LED hingga 12V/3A, 36W
+ 2 x Addressable LED Header
* Mendukung total Strip LED hingga 5V/3A, 15W
+ 1 x Konektor Kipas CPU (4-pin)
* Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).
+ 1 x Konektor Kipas CPU/Pompa Air (4-pin) (Kontrol
Kecepatan Kipas Pintar)
* CPU/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air
dengan daya kipas maksimum 2A (24W).
+ 5 x Konektor Sasis/Kipas Pompa Air (4-pin) (Kontrol
Kecepatan Kipas Pintar)
* Chassis/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air
dengan daya kipas maksimum 2A (24W).
* CPU_FAN2/WP dan CHA_FAN1~5/WP dapat mendeteksi
otomatis jika kipas 3-pin atau 4-pin sedang digunakan.
+ 1 x Konektor Daya ATX 24 pin (Konektor Daya dengan
Densitas Tinggi)
+ 2 x Konektor Daya 12V 8 pin (Konektor Daya Dengan
Kerapatan Tinggi)
+ 1 x Konektor Audio Panel Depan (15u Konektor Audio
Berwarna Emas)
+ 1 x Konektor Thunderbolt AIC (5-pin)
* Kartu AIC Thunderbolt™ dapat dipasang di slot PCle yang
diaktifkan (tergantung pada jenis CPU).
+ 2x Header USB 2.0 (Mendukung 4 port USB 2.0) (Mendukung
Perlindungan dari ESD)
+ 1x Header USB 3.2 Genl (Mendukung 2 port USB 3.2 Genl)
(Mendukung Perlindungan dari ESD)
+ 1 Header USB 3.2 Gen2 Tipe C pada Panel Depan
(ASMedia ASM3142)
+ 1xDr. Debug disertai LED
+ 1 x Tombol Daya disertai LED
+ 1x Tombol Atur Ulang
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Fitur BIOS

Monitor
Perangkat
Keras

0s

Sertifikasi

2 x AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI multibahasa
(1 x BIOS Utama dan 1 x BIOS Cadangan)

Mendukung Teknologi Pencadangan Aman UEFI

ACPI 6.1 Kompatibel dengan aktivitas pengaktifan

Dukungan SMBIOS 3.0

Multi pengatur Tegangan CPU, DRAM, VPPM, VTTM, PCH
1.0V, VCCMPHY, VCCIO, VCCSA, CPUPLL, CLK VDD

Deteksi Suhu: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/Pompa Air
Takometer Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/Pompa
Air

Kipas Hening (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas sasis
berdasarkan suhu CPU): Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/
Pompa Air

Kontrol Multikecepatan Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air,
Sasis/Pompa Air

Pemantauan tegangan: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM,
PCH 1,0V, VCCIO, VCCSA

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC, CE
Mendukung ErP/EuP (memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)

* Untuk informasi rinci tentang produk, kunjungi situs web kami: http://www.asrock.com

Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan pengaturan

pada BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan alat bantu

overclocking pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas sistem, atau bahkan

mengakibatkan kerusakan komponen dan perangkat sistem. Risiko dan biaya apa pun menjadi

tanggungan Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas kemungkinan kerusakan karena

overclocking.



Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, you're welcome
to visit ASRock’s website at http://www.asrock.com; or you may contact your dealer
for further information. For technical questions, please submit a support request

form at https://event.asrock.com/tsd.asp

ASRock Incorporation
2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District,

Taipei City 112, Taiwan (R.O0.C.)

ASRock EUROPE B.V.

Bijsterhuizen 11-11

6546 AR Nijmegen

The Netherlands

Phone: +31-24-345-44-33
Fax: +31-24-345-44-38

ASRock America, Inc.
13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

US.A.
Phone: +1-909-590-8308

Fax: +1-909-590-1026



DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

(@

Responsible Party Name: ~ ASRock Incorporation

Address: 13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

Phone/FaxNo:  11.909-590-8308/+1-909-590-1026
hereby declares that the product
Product Name : Motherboard
Model Number : X299 Taichi CLX
Conforms to the following specifications:
FCCPart15, SubpartB, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference

that may cause undesired operation.

Representative Person’s Name: ~ James

Signature: Kw"’/

Date : May 12,2017




EU Declaration of Conformity NSReck

For the following equipment:
Motherboard

(Product Name)
X299 Taichi CLX / ASRock

(Model Designation / Trade Name)

ASRock Incorporation

(Manufacturer Name)

2F,, No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

(Manufacturer Address)

X EMC —Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)
0 EN 55022:2010/AC:2011 Class B EN 55024:2010/A1:2015
EN 55032:2012+AC:2013 Class B EN 61000-3-3:2013
EN 61000-3-2:2014

RED—Directive 2014/53/EU
0O EN 300 328 V2.1.1 X1 EN 301 489-17 V3.1.1
0O EN 301893 V2.1.1 0O EN 301 489-3 V2.1.1
0O EN 300220 V3.1.1
OLVD —Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)
0O EN 60950-1: 2011+ A2: 2013 0O EN 60950-1 : 2006/A12: 2011

ce

RoHS — Directive 2011/65/EU
CE marking

(EU conformity marking)

ASRock EUROPE B.V.

(Company Name)
Bijsterhuizen 1111 6546 AR Nijmegen The Netherlands

(Company Address)

Person responsible for making this declaration:

>

(Name, Surname)
A.V.P

(Position / Title)
October 16, 2019
(Date)

P/N: 15G062181000AK V1.0
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